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With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide
warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to
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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel
: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.
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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
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Motherboard Layout
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No. Description

1 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)
2 CPU Fan Connector (CPU_FANI1)
2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)

w

2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
AMD Fan LED Header (AMD_FAN_LEDI)
ATX Power Connector (ATXPWRI1)

USB 3.2 Genl Header (USB3_67)

AMD LED Fan USB Header (USB_7)
SATA3 Connector (SATA3_3) (Upper)

10 SATA3 Connector (SATA3_4) (Lower)

11  SATA3 Connector (SATA3_2) (Lower)

12 SATA3 Connector (SATA3_1) (Upper)

13 System Panel Header (PANELI)

14 Power LED and Speaker Header (SPK_PLED1)
15 Chassis Fan Connector (CHA_FAN2)

16 USB 2.0 Header (USB_3_4)

17 USB 2.0 Header (USB_5_6)

18 Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1)

19 COM Port Header (COM1)

20 TPM Header (TPMS1)

21 RGB LED Header (RGB_HEADER1)

22 Addressable LED Header (ADDR_LEDI)
23 Front Panel Audio Header (HD_AUDIOL1)
24  Chassis Fan Connector (CHA_FANI1)
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1 PS/2 Mouse Port 8 USB 3.2 Genl Ports (USB3_23)

2 DVI-D Port 9  USB 3.2 Genl Type-C Port (USB3_TC1)
3 LANRJ-45 Port* 10 HDMI Port

4 Line In (Light Blue) 11  D-Sub Port

5 Front Speaker (Lime) 12 USB 2.0 Ports (USB_1_2)**

6  Microphone (Pink) 13 PS/2 Keyboard Port

7 USB 3.2 Genl Ports (USB3_45)

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED

SPEED LED
|

‘ ~ 1

LAN Port
Activity / Link LED Speed LED
Status Description Status Description
Ooff No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection

** Please note that the USB_1_2 consume auxiliary power (+5VSB) while the other USB ports consume DUAL
Power (+5VDUAL). The USB_1_2 are optimal for connecting the USB Type speaker and headset.




Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock B450M Pro4-F R2.0 motherboard, a reliable

motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.

It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

Q content of this manual will be subject to change without notice. In case any modifica-
tions of this manual occur, the updated version will be available on ASRock’s website
without further notice. If you require technical support related to this motherboard,
please visit our website for specific information about the model you are using. You
may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s website as well.
ASRock website http://www.asrock.com.

1.1 Package Contents

ASRock B450M Pro4-F R2.0 Motherboard (Micro ATX Form Factor)
ASRock B450M Pro4-F R2.0 Quick Installation Guide

ASRock B450M Pro4-F R2.0 Support CD

1 x I/O Panel Shield

2 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

2 x Screws for M.2 Sockets (Optional)
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1.2 Specifications

Platform

CPU

Chipset

Memory

e Micro ATX Form Factor
¢ Solid Capacitor design

* AMD AM4 Socket
¢ Digi Power design
e 10 Power Phase design

¢ AMD Promontory B450

e Dual Channel DDR4 Memory Technology

¢ 4x DDR4 DIMM Slots

* AMD Ryzen series CPUs (Matisse) support DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-buffered
memory*

* AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge) support DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-
buffered memory*

* AMD Ryzen series CPUs (Picasso) support DDR4
2933/2667/2400/2133 non-ECC, un-buffered memory*

* AMD Ryzen series CPUs (Summit Ridge) support DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-
buffered memory*

e AMD Ryzen series CPUs (Raven Ridge) support DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 non-ECC, un-buffered
memory*

* For Ryzen Series CPUs (Picasso and Raven Ridge), ECC is only
supported with PRO CPUs.

* Please refer to Memory Support List on ASRock’s website for
more information. (http://www.asrock.com/)

* Please refer to page 22 for the table for AMD non-XMP mem-
ory frequency support. For more details, please refer to the QVL
on ASRock’s website.

* Max. capacity of system memory: 64GB

e Supports Extreme Memory Profile (XMP) memory modules

* 15u Gold Contact in DIMM Slots



Expansion
Slot

Graphics

AMD Ryzen series CPUs (Matisse, Summit Ridge and Pinnacle
Ridge)
¢ 1x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x16 mode)*
¢ 1x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE3: x4 mode)
AMD Ryzen series CPUs (Picasso, Raven Ridge)
¢ 1x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x8 mode)*
¢ 1x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE3: x4 mode)
AMD Athlon series CPUs
¢ 1x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x4 mode)*
¢ 1x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE3: x4 mode)

* Supports NVMe SSD as boot disks
¢ 1x PCI Express 2.0 x1 Slot
o Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX"™

o Integrated AMD Radeon™ Vega Series Graphics in Ryzen
Series APU*
* Actual support may vary by CPU
¢ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
e Shared memory default 2GB. Max Shared memory supports
up to 16GB.
* The Max shared memory 16GB requires 32GB system memory
installed.
¢ Three graphics output options: D-Sub, DVI-D and HDMI
e Supports Triple Monitor
e Supports HDMI 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz
e Supports DVI-D with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz
¢ Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz
¢ Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 1.4 Port (Compliant
HDMI monitor is required)
e Supports HDCP 1.4 with DVI-D and HDMI 1.4 Ports
e Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) playback with DVI-D
and HDMI 1.4 Ports
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Audio

LAN

Rear Panel
1/0

Storage

7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek
ALC892/897 Audio Codec)

Supports Surge Protection

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Realtek RTL8111H

Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection
Supports LAN Cable Detection

Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
Supports PXE

1 x PS/2 Mouse Port

1 x PS/2 Keyboard Port

1 x D-Sub Port

1 x DVI-D Port

1 x HDMI Port

2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)

1 x USB 3.2 Genl Type-C Port (Supports ESD Protection)
4 x USB 3.2 Genl Ports (Supports ESD Protection)

1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone

4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug*

*M2_2 and SATA3_3 share lanes. If either one of them is in use,
the other one will be disabled.

1 x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type
2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32
Gb/s) (with Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge
and Pinnacle Ridge) or Gen3 x2 (16 Gb/s) (with Athlon series
APU)**

** Supports NVMe SSD as boot disks
** Supports ASRock U.2 Kit

1 x M.2 Socket (M2_2), supports M Key type
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module



Connector

BIOS
Feature

Hardware
Monitor

e 1x COM Port Header

¢ 1xTPM Header

¢ 1x Power LED and Speaker Header

¢ 1xRGBLED Header
* Supports in total up to 12V/3A, 36W LED Strip

¢ 1x Addressable LED Header
* Supports in total up to 5V/3A, 15W LED Strip

¢ 1x AMD Fan LED Header
*The AMD Fan LED Header supports LED strips of maximum
load of 3A (36W) and length up to 2.5M.

¢ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.

¢ 1 x Chassis Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)
* CHA_FANI can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.

¢ 1 x Chassis Fan Connector (3-pin)

e 1x 24 pin ATX Power Connector

* 1x8pin 12V Power Connector

¢ 1x Front Panel Audio Connector

e 1x AMD LED Fan USB Header

e 2x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports ESD

Protection)
e 1x USB 3.2 Genl Header (Supports 2 USB 3.2 Genl ports)
(Supports ESD Protection)

e AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
e Supports “Plug and Play”

e ACPI 5.1 compliance wake up events

e Supports jumperfree

e SMBIOS 2.3 support

¢ DRAM Voltage multi-adjustment

e CPU/Chassis temperature sensing

e CPU/Chassis Fan Tachometer

e CPU/Chassis Quiet Fan

e CPU/Chassis Fan multi-speed control

¢ Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
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(0} ¢ Microsoft® Windows® 10 64-bit
Certifica- e FCC,CE
tions e ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjust-
A ing the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-
party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or even cause
damage to the components and devices of your system. It should be done at your own
risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by overclocking.
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Chapter 2 Installation

This is a Micro ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard,

study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard.
Failure to do so may cause physical injuries to you and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.
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2.1 Installing the CPU

ﬁ Unplug all power cables before installing the CPU.

11
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

After you install the CPU into this motherboard, it is necessary to install a larger
heatsink and cooling fan to dissipate heat. You also need to spray thermal grease
between the CPU and the heatsink to improve heat dissipation. Make sure that the
CPU and the heatsink are securely fastened and in good contact with each other.

ﬁ Please turn off the power or remove the power cord before changing a CPU or heatsink.

Installing the CPU Box Cooler SR1

13
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Installing the AM4 Box Cooler SR2

15
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RGB LED Cable

*The diagram shown here are for reference only. Please refer to page 33 for the orientation of

AMD Fan LED Header (AMD_FAN_LEDI).
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Installing the AM4 Box Cooler SR3
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Please note that only one cable should be used at a time in this step.
If you select AMD_FAN_LED], please install ASRock utility "ASRock Polychrome RGB".
If you select USB connector, please install AMD utility "SR3 Settings Software".

*The diagram shown here are for reference only. Please refer to page 33 for the orientation of AMD Fan
LED Header (AMD_FAN_LEDI) and page 30 for the orientation of AMD LED Fan USB Header (USB_7).

21
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2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
ﬁ brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. It is unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three
memory module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

AMD non-XMP Memory Frequency Support

Ryzen Series CPUs (Matisse):

UDIMM Memory Slot Frequency

A2 B1 (Mhz)
- SR - - 3200
. DR — — 3200
- SR - SR 3200
- DR - DR 3200

SR SR SR SR 2933
SR/DR DR SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR 2667

Ryzen Series CPUs (Pinnacle Ridge):

UDIMM Memory Slot Frequency
A2 B1 (Mhz)
- SR - - 2933
. DR - - 2933
- SR - SR 2933
- DR - DR 2933
SR SR SR SR 2933
SR/DR DR SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR  2133-2400
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Ryzen Series APUs (Picasso):

UDIMM Memory Slot Frequency

A2 (Mhz)
- SR - - 2933
- DR - - 2667
- SR - SR 2667
- DR - DR 2400

SR SR SR SR 2133
SR/DR DR SR/DR DR 1866

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR 1866

Ryzen Series CPUs (Summit Ridge):

UDIMM Memory Slot Frequency
A2 (Mhz)
- SR - - 2667
- DR - - 2667
- SR - SR 2667
- DR - DR 2667
SR SR SR SR 2667
SR/DR DR SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR  2133-2400

23



Ryzen Series CPUs (Raven Ridge):

UDIMM Memory Slot Frequency
A2 (Mhz)

- SR - - 2933

- DR - - 2667

- SR - SR 2667

- DR - DR 2667
SR SR SR SR 2667
SR/DR DR SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR  2133-2400

SR: Single rank DIMM, 1Rx4 or 1Rx8 on DIMM module label
DR: Dual rank DIMM, 2Rx4 or 2Rx8 on DIMM module label

24
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The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
A the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect

orientation.
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2.4 Expansion Slots (PCl Express Slots)

There are 3 PCI Express slots on the motherboard.
Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is
switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the

expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PCle slots:

PCIEI (PClIe 2.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.
PCIE2 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE3 (PCle 2.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics cards.

PCle Slot Configurations

Ryzen series CPUs (Matisse, Summit Ridge and Pinnacle Ridge):

PCIE2 PCIE3

Single Graphics Card Gen3x16 N/A
Two Graphics Cards in
o™ Gen3x16 Gen2x4
CrossFireX " Mode

Ryzen series CPUs (Picasso, Raven Ridge):

PCIE2 PCIE3

Single Graphics Card Gen3x8 N/A
Two Graphics Cards in
o™ Gen3x8 Gen2x4
CrossFireX " Mode
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Athlon series CPUs:
PCIE1 PCIE4
Single Graphics Card Gen3x4 N/A
Two Graphics Cards in
. oT™ Gen3x4 Gen2x4
CrossFireX " Mode

For a better thermal environment, please connect a chassis fan to the motherboard’s
chassis fan connector (CHA_FANI or CHA_FAN2) when using multiple graphics
cards.

27
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is

“Open”.

W W

Short Open

Clear CMOS Jumper Short: Clear CMOS
(CLRCMOSI) - Open: Default
2-pin Jumper

(see p.1, No. 18)

CLRCMOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short the pins on CLRCMOSI for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is

removed. Please remember to remove the jumper cap after clearing the CMOS.
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2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over
these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors
will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header
(9-pin PANELI)
(see p.1, No. 13)

Connect the power
switch, reset switch and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

HDLED- .
HDLED+ assignments below. Note

the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Switch):
Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to
turn off your system using the power switch.

RESET (Reset Switch):
Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart
the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S3 sleep state.
The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when
the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.

29



Power LED and Speaker
Header

(7-pin SPK_PLED1)

(see p.1, No. 14)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
+5|V

Please connect the
chassis power LED and
the chassis speaker to this
header.

Serial ATA3 Connectors
(SATA3_1:

see p.1, No. 12) (Upper)
(SATA3_2:

see p.1, No. 11) (Lower)
(SATA3_3:

see p.1, No. 9) (Upper)
(SATA3_4:

SATA3_1 SATA3_3
I

[—1
— —3

SATA3_2 SATA3_4

These four SATA3
connectors support SATA
data cables for internal
storage devices with up to
6.0 Gb/s data transfer rate.
*M2_2and SATA3_3
share lanes. If either one

of them is in use, the other

see p.1, No. 10) (Lower) one will be disabled.

AMD LED Fan USB This header is used for

Header iND connecting the USB

(4-pin USB_7) P- connector on the AMD

(see p.1, No. 8) : veepue SR3 Heatsink.

USB 2.0 Headers USB_PWR There are two headers
P-

(9-pin USB_3_4)
(see p.1, No. 16)
(9-pin USB_5_6)
(see p.1, No. 17)

on this motherboard.
Each USB 2.0 header can

support two ports.
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USB 3.1 Genl Header

Vbus.

There is one header on

Vbus IntA_PB_SSRX-
(19-pin USB3_67) IntA_PA_SSRX- maressee this motherboard. Each
IntA_PA_SSRX+ GND
(see p.1,No. 7) ono marpsssx- USB 3.1 Genl header can
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND support two ports.
GND IntA_PB_D- pp p
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Front Panel Audio Header OND encEs This header is for
. MIC_RET . . .
(9-pin HD_AUDIO1) ~out Rer connecting audio devices
(see p.1, No. 23) to the front audio panel.
1 0] (¢} (¢}
| Tour2_t
J_SENSE
ouT2_ R
MIC2_R
MIC2_L

1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis must

S

support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our manual and
chassis manual to install your system.

. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by

the steps below:

A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.

B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.

C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).

D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to
connect them for the AC’97 audio panel.

E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel
and adjust “Recording Volume”.

Chassis Fan Connectors
(4-pin CHA_FAN1)
(see p.1, No. 24)

(3-pin CHA_FAN2)
(see p.1, No. 15)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED

Please connect fan cables
to the fan connectors and
match the black wire to

the ground pin.

31



CPU Fan Connector FAN_SPEED This motherboard pro-
FAN_VOLTAGE_CONTROL

(4-pin CPU_FANT1) GND | |FAN_SPEED_CONTROL yides a 4-Pin CPU fan
(see p.1, No. 2) (Quiet Fan) connector.
1234 If you plan to connect a

3-Pin CPU fan, please

connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1, No. 6)

This motherboard pro-
vides a 24-pin ATX power
connector. To use a 20-pin
ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin
13.

ATX 12V Power
Connector
(8-pin ATX12V1)
(see p.1,No. 1)

This motherboard
provides a 8-pin ATX 12V
power connector. To use a
4-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1
and Pin 5.

Serial Port Header
(9-pin COM1)
(see p.1, No. 19)

This COM1 header
supports a serial port

module.

TPM Header - Eowox This connector supports
o wn 3 m Q@ s g
(17-pin TPMS1) 7 S739E S Trusted Platform Module
(see p.1, No. 20) é (‘j (‘5 (‘j (‘j C‘> C‘) C‘) 1 (TPM) system, which can
securely store keys, digital
% é % % % g E z % certificates, passwords,
E2 PR and data. A TPM system
z £ 3
ol S e also helps enhance
2z

network security, protects
digital identities, and
ensures platform integrity.
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RGB LED Header ] RGB LED header is used to con-
(4-pin RGB_HEADER1) 12VG R B nect RGB LED extension cable
(see p.1, No. 21) which allows users to choose

from various LED lighting ef-
fects.

Caution: Never install the RGB
LED cable in the wrong orienta-
tion; otherwise, the cable may
be damaged.

*Please refer to page 40 for for

further instructions on these two

headers.
Addressable LED Header , This header is used to connect
(3-pin ADDR_LED1) ‘?%I:I%D Addressable LED extension cable
(see p.1, No. 22) VOUDT(LADDR which allows users to choose
from various LED lighting
effects.
Caution: Never install the
Addressable LED cable in the
wrong orientation; otherwise,
the cable may be damaged.
*Please refer to page 41 for fur-
ther instructions on this header.
AMD FAN LED Header AMD FAN LED Header is used
(4-pin AMD_FAN_ 112\/ S R B to connect RGB LED
LEDI) extension cable that comes with
(see p.1, No. 5) AMD heatsink. The cable

connection allows users to choose
from various LED lighting
effects.

Caution: Never install the FAN
LED cable in the wrong orienta-
tion; otherwise, the cable may
be damaged.
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2.7 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Ultra M.2
Socket (M2_1) supports type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32
Gb/s) (with Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge and Pinnacle Ridge) or Gen3 x2
(16 Gb/s) (with Athlon series APU).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

location to be used.

Step 1
ﬂ Prepare a M.2_SSD (NGFF) module

and the screw.

/ 3 ] | Step2

f o : .
Depending on the PCB type and
length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut
L

|
! 1

~©
“©-
-©

Nut Location A B C
PCB Length 4.2cm 6cm 8cm
Module Type Type 2242 Type2260  Type 2280
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Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoft is placed at the nut
location C by default. Skip Step 3
and 4 and go straight to Step 5 if you
are going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

B450M Pro4-F R2.0
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Step 6

Tighten the screw with a screwdriver

(- a®)<—o

to secure the module into place.

Please do not overtighten the screw

as this might damage the module.

M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Vendor Interface P/N

Intel PCle INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7 (nvme)

Intel PCle INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7 (nvme)

Intel PClIe INTEL 600P-SSDPEKKW256G7-256GB (nvme)
Kingston PClIe Kingston SHPM2280P2 / 240G (Gen2 x4)
SanDisk PCle SanDisk-SD6PP4M-128G(Gen?2 x2)

Samsung PCle Samsung XP941-MZHPU512HCGL(Gen2x4)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for
details: http://www.asrock.com
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2.8 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket
(M2_2) supports type 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module.

* M2_2 and SATA3_3 share lanes. If either one of them is in use, the other one will be
disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.

/ o | Step 2

, / o o / Depending on the PCB type and

i

/ /é g length of your M.2_SSD (NGFF)

module, find the corresponding nut

location to be used.

—Q—

Nut Location A B C D
PCB Length 3cm 4.2cm 6cm 8cm
Module Type Type2230  Type2242  Type2260  Type 2280
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Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoff is placed at the nut
location D by default. Skip Step 3
and 4 and go straight to Step 5 if you
are going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.
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Step 6

to secure the module into place.

Please do not overtighten the screw

? Tighten the screw with a screwdriver

as this might damage the module.

M.2_SSD (NGFF) Module Support List

ADATA SATA ADATA - AXNS381E-128GM-B
Crucial SATA Crucial-CT240M500SSD4-240GB
EZLINK SATA EZLINK P51B-80-120GB

Intel SATA INTEL 540S-SSDSCKKW240H6-240GB
Kingston SATA Kingston-RBU-SN§8400S3 / 180GD
Kingston SATA Kingston SM228053G2/120G - Win8.1
LITEON SATA LITEON LJH-256V2G-256GB (2260)
PLEXTOR SATA PLEXTOR PX-128M7VG-128GB
PLEXTOR SATA PLEXTOR PX-128M6G-2260-128GB
SanDisk SATA SanDisk-SD6SN1M-128G

SanDisk SATA SanDisk X400-SD8SN8U-128G
SanDisk SATA Sandisk Z400s-SD8SNAT-128G-1122
Transcend  SATA Transcend TS256GMTS800-256GB
Transcend  SATA Transcend TS64GMTS400-64GB
V-Color SATA V-Color 120G

V-Color SATA V-Color 240G

WD SATA WD BLUE WDS100T1B0B-00AS40
WD SATA WD GREEN WDS240G1G0B-00RC30

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for
details: http://www.asrock.com
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2.9 ASRock Polychrome RGB

ASRock Polychrome RGB is a lighting control utility specifically designed for unique individuals
with sophisticated tastes to build their own stylish colorful lighting system. Simply by connect-
ing the LED strip, you can customize various lighting schemes and patterns, including Static,

Breathing, Strobe, Cycling, Music, Wave and more.

Connecting the LED Strip

Connect your RGB LED strip to the RGB LED Header (RGB_HEADER1) on the
motherboard.

(1]
u =
| ||||
q E}
—

o o o ﬂ

H -

[ H RGB_HEADERI1
rsse— ) >
(o — ﬂ 12V6 R B

| R o @) mmmm (R e @ EEDE (EREED

. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable
A may be damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system
and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause dam-
ages to motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with a
maximum power rating of 3A (12V) and length within 2 meters.
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Connecting the Addressable RGB LED Stri

B450M Pro4-F R2.0

Connect your Addressable RGB LED strip to the Addressable LED Header (ADDR_LEDI) on

the motherboard.

- =

nsreck || O

[

D

ADDR_LED1

1
» GND
>

= =

o

°

o o

R F=9 )

may be damaged.

DO_ADDR
vouT

. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable

2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system
and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause dam-

ages to motherboard components.

. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
. The RGB LED header supports WS2812B addressable RGB LED strip (5V/Data/

GND), with a maximum power rating of 3A (5V) and length within 2 meters.
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ASRock Polychrome RGB Utility

Now you can adjust the RGB LED color through the ASRock Polychrome RGB utility.
Download this utility from the ASRock Live Update & APP Shop and start coloring your

PC style your way!

Drag the tab to customize your

preference.
Toggle on/oft the
RGB LED SWItch LED Channel: Chipset Heatsink

= Select a RGB LED light effect
c from the drop-down menu.

Sync RGB LED effects
for all LED regions of # Apply Al
the motherboard
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das B450M Pro4-F R2.0 von ASRock entschieden
haben - ein zuverldssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen
Qualititskontrolle von ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung

mit robustem Design, das ASRock Streben nach Qualitdt und Bestidndigkeit erfiillt.

nen, kann der Inhalt dieser Anleitung ohne Ankiindigung gedndert werden. Falls diese Anleitung
irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version ohne weitere Hinweise

auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische Hilfe in Bezug auf dieses
Motherboard bendtigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen Informationen tiber das
von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste unterstiitzter VGA-Karten und
Prozessoren auf der ASRock-Webseite: ASRock-Webseite http://www.asrock.com.

Q Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden kon-

1.1 Lieferumfang

e ASRock B450M Pro4-F R2.0-Motherboard (Micro-ATX-Formfaktor)
¢ ASRock B450M Pro4-F R2.0-Schnellinstallationsanleitung

¢ ASRock B450M Pro4-F R2.0-Support-CD

¢ 1x E/A-Blendenabschirmung

e 2 x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (Optional)

e 2 x Schrauben fiir M.2-Sockel (Optional)
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1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Speicher

Micro-ATX-Formfaktor

Feststoftkondensator-Design

AMD-AM4-Sockel
Digi Power design
10-Leistungsphasendesign

AMD Promontory B450

Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

4 x DDR4-DIMM-Steckplitze

Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Matisse) unterstiitzen
DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 ECC und non-ECC, un-
gepufferter Speicher*

Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Pinnacle Ridge) unter-
stiitzen DDR4 3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC
und non-ECC, ungepufferter Speicher*

Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Picasso) unterstiitzen
DDR4 2933/2667/2400/2133 ECC und non-ECC, ungepuffer-
ter Speicher*

Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Summit Ridge) unter-
stiitzen DDR4 3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC
und non-ECC, ungepufferter Speicher*

Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Raven Ridge) unterstiitzen
DDR4 3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 non-ECC, ungepuff-
erter Speicher*

* Fiir Prozessoren der Ryzen-Serie (Picasso- und Raven Ridge),

ECC wird nur mit PRO-Prozessoren unterstiitzt.

* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitat-
sliste auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)

* Die Tabelle fiir AMDs Non-XMP-Speicherfrequenzen finden
Sie auf Seite 22. Weitere Einzelheiten finden Sie in der QVL auf
ASRocks Webseite.

Systemspeicher, max. Kapazitat: 64GB
Unterstiitzt Extreme-Memory-Profile- (XMP) Speichermodule
15-p-Goldkontakt in DIMM-Steckplitze
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Erweiter- CPUs der AMD-Ryzen-Serie (Matisse, Summit Ridge und
ungssteck- Pinnacle Ridge)
platz ¢ 1x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz (PCIE2:x16-Modus)*

¢ 1 x PCI-Express 2.0-x16-Steckplatz (PCIE3:x4-Modus)
CPUs der AMD-Ryzen-Serie (Picasso, Raven Ridge)

¢ 1 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz (PCIE2:x8-Modus)*
o 1 x PCI-Express 2.0-x16-Steckplatz (PCIE3:x4-Modus)
CPUs der AMD-Athlon-Serie

e 1 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz (PCIE2:x4-Modus)*
e 1 x PCI-Express 2.0-x16-Steckplatz (PCIE3:x4-Modus)

* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
e 1 x PCI-Express 2.0-x1-Steckplatz
o Unterstiitzt AMD Quad CrossFireX™ und CrossFireX™

Grafikkarte o Integrierte Grafikkarte der AMD-Radeon''-Vega-Serie in APU
der Ryzen-Serie*
* Tatsachliche Unterstiitzung kann je nach Prozessor variieren
* DirectX 12, Pixel Shader 5.0
¢ Freigabespeicher von standardmif3ig 2 GB. Max.
Freigabespeicher unterstiitzt bis zu 16 GB.
* Der max. Freigabespeicher von 16GB erfordert die Installation
von 32GB Systemspeicher.
¢ Drei Grafikkarten- Ausgangsoptionen: D-Sub, DVI-D und
HDMI
e Unterstiitzt drei Monitore
¢ Unterstiitzt HDMI 1.4 mit maximaler Auflosung von 4K x 2K
(4096 x 2160) bei 24 Hz / (3840 x 2160) bei 30 Hz
¢ Unterstiitzt DVI-D mit maximaler Auflésung von 1920 x 1200
bei 60 Hz
¢ Unterstiitzt D-Sub mit maximaler Aufl6sung von 1920 x 1200
bei 60 Hz
¢ Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe
(12 bpc), xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit
HDMI 1.4-Port (konformer HDMI-Monitor erforderlich)
e Unterstiitzt HDCP 1.4 mit DVI-D- und HDMI 1.4-Ports
¢ Unterstiitzt Blu-ray- (BD) Wiedergabe (Full HD/1080p) mit
DVI-D- und HDMI 1.4-Ports
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Audio

LAN

Riickblende,
E/A

Speicher

e 7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC892/897-
Audiocodec)

e Unterstiitzt Uberspannungsschutz

¢ PCIE-x1-Gigabit-LAN 10/100/1000 Mb/s

e Realtek RTL8111H

¢ Unterstiitzt Wake-On-LAN

o Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
¢ Unterstiitzt LAN-Kabelerkennung

o Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

¢ Unterstiitzt PXE

e 1xPS/2-Mausanschluss

e 1x PS/2-Tastaturanschluss

¢ 1xD-Sub-Port

¢ 1xDVI-D-Port

¢ 1 x HDMI-Port

* 2x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)

* 1x USB-3.2 Genl-Typ-C-Port (unterstiitzt Schutz gegen ele-
ktrostatische Entladung)

* 4x USB-3.2-Genl-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrosta-
tische Entladung)

¢ 1xRJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitit/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

¢ HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher /
Mikrofon

e 4 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschliisse, unterstiitzt RAID (RAID 0,
RAID 1 und RAID 10), NCQ, AHCI und Hot-Plugging*

*M2_2, und SATA3_3 nutzen Lanes gemeinsam. Wenn einer von

ihnen benutzt wird, wird der andere deaktiviert.

e 1 x Ultra-M.2-Sockel (M2_1), unterstiitzt M-Key-
2242/2260/2280-M.2-PCI-Express-Modul bis Gen3 x4
(32 Gb/s) (mit Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge
und Pinnacle Ridge) oder Gen3 x2 (16 Gb/s) (mit Athlon Serie-
APU)**

** Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
** Unterstiitzt ASRock U.2-Kit

e 1x M.2-Sockel (M2_2), unterstiitzt M-Key-
2230/2242/2260/2280-M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul
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Anschluss ¢ 1 x COM-Anschluss-Stiftleiste
e 1 x TPM-Stiftleiste
¢ 1x Betrieb-LED- und Lautsprecher-Stiftleiste
¢ 1 x RGB-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen
o 1 x Adressierbare-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 5 V/3 A, 15-W-LED-Streifen
¢ 1 x AMD-Lifter-LED-Stiftleiste
* Die LED-Stiftleiste des AMD-Liifters unterstiitzt LED-Streifen
mit einer maximalen Last von 3 A (36 W) und einer Lange von bis
zu 2,5 m.
¢ 1x CPU-Liifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
* 1 x Gehiuseliifteranschliisse (4-polig) (intelligente Liiftergesch
windigkeitssteuerung)
* CHA_FANI1 kénnen automatisch erkennen, ob ein 3- oder
4-poliger Liifter verwendet wird.
¢ 1 x Gehduseliifteranschliisse (3-polig)
e 1x24-poliger ATX-Netzanschluss
¢ 1x 8-poliger 12-V-Netzanschluss
e 1 x Audioanschluss an Frontblende
e 1 x AMD-LED-Liifter-USB-Stiftleiste
o 2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 4 USB 2.0-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
e 1x USB 3.2 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 3.2 Genl-
Ports) (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

BIOS- e AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
Funktion grafischer Benutzerschnittstellen

¢ Unterstiitzt ,Plug-and-Play“

e ACPI 5.1-konforme Aufweckereignisse

¢ Unterstiitzt Jumper-frei

e SMBIOS 2.3-Unterstiitzung

¢ DRAM-Spannungsmehrfachanpassung

Hard- ¢ CPU-/Gehiusetemperaturerkennung
wareiiberwa- ¢ CPU-/Gehiuseliiftertachometer
chung ¢ Lautloser CPU-/Gehiuseliifter

* CPU-/Gehiuseliifter-Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung
e Spannungsiiberwachung: +12'V, +5V, +3,3 V, Vcore

Betriebssys- ® Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

tem
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Zertifizierun- e FCC,CE

gen

o ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

A

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anp g von BIOS-Einstellungen, die
Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Ubertaktungswerkzeugen
bi den sind. Eine Ubertaktung kann sich auf
die Stabilitdt Thres Systems auswirken und sogar Komponenten und Geriite Ihres Systems beschd-
digen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine

Verantwortung fiir mogliche Schiden, die durch eine Ubertaktung verursacht wurden.

von Drit n zdhlen, besti Risiken verb:
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,kurzgeschlossen. Wenn keine Jumper-Kappe

auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen”.

W W

Short Open
CMOS-l6schen-Jumper Kurzgeschlossen: CMOS
(CLRCMOSI1) 16schen

i 2-poliger Jumper
(siehe S. 1, Nr. 18) Offen: Standard

CLRCMOS1 ermoglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Zum Léschen und
Riicksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer
bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15 Sekunde, schlielen
Sie dann die Kontakte an CLRCMOS1 5 Sekunden lang mit einer Jumper-Kappe kurz.
Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie den
CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen, starten Sie das
System zundchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Léschung herunter. Bitte beachten
Sie, dass Kennwort, Datum, Zeit und Benutzerstandardprofil nur geléscht werden, wenn
die CMOS-Batterie entfernt wird. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der
CMOS-Loschung zu entfernen.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschlisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-
Kappen an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an
diesen Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschidigen.

Systemblende-Stiftleiste PLED+ Verbinden Sie Netzschalter,
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 13)

Reset-Taste und

Systemstatusanzeige am Gehéuse
entsprechend der nachstehenden
Pinbelegung mit dieser Stiftleiste.

HDLED- . .
HDLED+ Beachten Sie vor Anschlieflen

der Kabel die positiven und
negativen Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Q Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Sie kinnen die Ab-
schaltung Thres Systems tiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
tiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn das System lauft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S3-Ruhezu-
stand befindet. Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder
ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitiits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehduse variieren. Ein Frontblendenmodul
besteht hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitdt-
LED, Lautsprecher etc. Stellen Sie beim Anschliefien Ihres Frontblendenmoduls an diese
Stiftleiste sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.




Betrieb-LED- und
Lautsprecher-Stiftleiste
(7-polig, SPK_PLED1)
(siehe S. 1, Nr. 14)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
+5|V |

Bitte verbinden Sie die Betrieb-
LED des Gehauses und den
Gehéuselautsprecher mit dieser
Stiftleiste.

Serial-ATA-III-Anschliisse <‘°| =] <, Diese vier SATA-III-Anschliisse
(SATA3_1: g |- g unterstiitzen SATA-Datenkabel
siehe S. 1, Nr. 12) (oben) 5) = (% fiir interne Speichergerate mit
(SATA3_2: ;| N $| einer Dateniibertragungsgeschwi
sieche S. 1, Nr. 11) (unten) E |- E ndigkeit bis 6,0 Gb/s.
(SATA3_3: » == u *M2_2, und SATA3_3 nutzen
siehe S. 1, Nr. 9) (oben) Lanes gemeinsam. Wenn
(SATA3_4: einer von ihnen benutzt wird,
siehe S. 1, Nr. 10) (unten) wird der andere deaktiviert.
AMD-LED-Lifter-USB- Diese Stiftleiste dient der
Stiftleiste SED Verbindung des USB-
(4-polig, USB_7) P Anschlusses am AMD-SR3-
(siehe S. 1, Nr. 8) : veepue Kiihlkorper.
USB 2.0-Stiftleisten use_PWR Es gibt zwei Stiftleisten an

5.

(9-polig, USB_3_4)
(siehe S. 1, Nr. 16)
(9-polig, USB_5_6)
(siehe S. 1, Nr. 17)

p-
USB_PWR

diesem Motherboard. Jede
USB 2.0-Stiftleiste kann zwei

Ports unterstiitzen.

B450M Pro4-F R2.0
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USB 3.2 Gen]1-Stiftleiste vus Es gibt eine Stiftleiste an diesem

Vbus IntA_PB_SSRX-

(19-P01ig, USB3_67) IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+ Motherboard. Jede USB 3.2
IntA_PA_SSRX+ GND
(siehe S. 1, Nr. 7) ano IniA_PB_SSTX- Genl-Stiftleiste kann zwei Ports
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND unterstitzen.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
:
Audiostiftleiste N sonces Diese Stiftleiste dient dem
(Frontblende) ‘ - | ouT Rer Anschlieflen von Audiogeriten
(9-polig, HD_AUDIOL1) |O |O an der Frontblende.
(siehe S. 1, Nr. 23) ! QIDIQ
‘ [ Tour2_t
J_SENSE
OuT2 R
MIC2_R
MIC2_L

1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss dazu
Q jedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen
in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.
2. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der Audi-
ostiftleiste der Frontblende installieren:
A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.
B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.
C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen sie
nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.
E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes Mikrofon)“-
Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,Recording Volume (Aufnah-
melautstdrke) an.

Gehiuseliifteranschliisse FAN_SPEED_CONTROL Bitte verbinden Sie die
(4-polig, CHA_FAN1) CH; ;;f\’/\‘ 65:/522 Liifterkabel mit den
(siehe S. 1, Nr. 24) GND Lifteranschliissen; der
schwarze Draht gehort zum
(3-polig, CHA_FAN2) Erdungskontakt.
(siehe S. 1, Nr. 15) aND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
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CPU-Liifteranschluss FAN_SPEED Dieses Motherboard bietet einen
. FAN_VOLTAGE_CONTROL . .
(4-polig, CPU_FAN1) oND | |FAN_SPEED_CONTROL4-poligen CPU-Liifteranschluss
(siehe S. 1, Nr. 2) (lautloser Liifter). Falls Sie
12 34 einen 3-poligen CPU-Liifter

anschlieflen mochten, verbinden
Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss Dieses Motherboard bietet
(24-polig, ATXPWRI1)

(siehe S. 1, Nr. 6)

einen 24-poligen ATX-Netzan-
schluss. Bitte schliefSen Sie es
zur Nutzung eines 20-poligen
ATX-Netzteils entlang Kontakt
1 und Kontakt 13 an.

ATX-12-V-Netzanschluss s 5 Dieses Motherboard bietet einen
—

(8-polig, ATX12V1) R 8-poligen ATX-12-V-Netzan-

(siehe S. 1, Nr. 1) ) DGOD1 schluss. Bitte schlieflen Sie es zur

Nutzung eines 4-poligen ATX-
Netzteils entlang Kontakt 1 und
Kontakt 5 an.

Serieller-Port-Stiftleiste RRXD1 Diese COM1-Stiftleiste
(9-polig, COM1)
(siehe S. 1, Nr. 19)

unterstiitzt ein Modul fiir
serielle Ports.

TPM-Stiftleiste
(17-polig, TPMS1)
(siehe S. 1, Nr. 20)

Dieser Anschluss unterstiitzt
das Trusted Platform Module-
(TPM) System, das Schliissel,
digitale Zertifikate, Kennworter

und Daten sicher aufbewahren
kann. Ein TPM-System hilft
zudem bei der Stirkung

GND —}

tO|O4— GND
SERIRQ # —O |O4—+3VSB
O
GND —O[Ol— LADO
LADT 4O |Of4— +3V
LAD2 —(O|Of— LAD3
O[O PcirsT #
[O[O1- FrRAME
AND —O | Of— PCICLK

SMB_DATA_MAIN —

S_PWRDWN # —

SMB_CLK_MAIN —}

der Netzwerksicherheit,
schiitzt digitale Identititen
und gewihrleistet die
Plattformintegritt.
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RGB-LED-Stiftleiste
(4-polig,
RGB_HEADERI1)
(siehe S.1, Nr. 21)

12V G R B

RGB-LED-Stiftleiste dient dem
Anschliefen eines RGB-LED-
Erweiterungskabels, das dem
Nutzer die Auswahl zwischen
verschiedenen LED-Lichteffekten
ermdglicht.

Achtung;: Installieren Sie das
RGB-LED-Kabel niemals falsch
herum; andernfalls konnte das
Kabel beschadigt werden.
*Weitere Anweisungen zu diesen
beiden Stiftleisten finden Sie auf
Seite 40.

Adressierbare-LED-
Stiftleiste

(3-polig, ADDR_LED1)
(siehe S. 1, Nr. 22)

4
GND
DO_ADDR

vouT

Diese Stiftleiste dient der Verbind-
ung des Adressierbare-LED-Ver-
langerungskabels, womit Nutzer
zwischen verschiedenen LED-
Lichteffekten wahlen konnen.
Achtung: Installieren Sie das
Adressierbare-LED-Kabel nie-
mals falsch herum; andernfalls
konnte das Kabel beschidigt
werden.

*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 41.

AMD-Lifter-LED-
Stiftleiste

(4-polig,
AMD_FAN_LEDI)
(siehe S.1, Nr. 5)
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Die AMD-Liifter-LED-Stiftleiste
dient dem Anschluss des mit dem
AMD-Kiihlkérpers gelieferten
RGB-LED-Verlidngerungskabels.
Der Kabelanschluss ermdéglicht
Nutzern die Wahl zwischen ver-
schiedenen LED-Lichteffekten.
Achtung: Installieren Sie das
Liifter-LED-Kabel niemals falsch
herum; andernfalls konnte das
Kabel beschiddigt werden.
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mere ASRock B450M Pro4-F R2.0,
une carte meére fiable fabriquée conformément au controéle de qualité rigoureux et
constant appliqué par ASRock. Fidéle a son engagement de qualité et de durabilité,

ASRock vous garantit une carte mere de conception robuste aux performances élevées.

de ce document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent

Q Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu
document, la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notifica-

tion préalable. Si vous avez besoin dune assistance technique pour votre carte mére,
veuillez visiter notre site Internet pour plus de détails sur le modéle que vous utilisez. La
liste la plus récente des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également disponi-
ble sur le site Internet de ASRock. Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

o Carte meére ASRock B450M Pro4-F R2.0 (facteur de forme Micro ATX)
¢ Guide d’installation rapide ASRock B450M Pro4-F R2.0

e CD dassistance ASRock B450M Pro4-F R2.0

¢ 1 x panneau de protection E/S

e 2 x cables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

e 2 x vis pour sockets M.2 (Optionnel)
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

e Facteur de forme Micro ATX

e Conception a condensateurs solides

e Socket AMD AM4
* Digi Power design
o Alimentation a 10 phases

¢ AMD Promontory B450

¢ Technologie mémoire double canal DDR4

¢ 4x fentes DIMM DDR4

e Les processeurs AMD série Ryzen (Matisse) prennent en
charge les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4
3200/2933/2667/2400/2133*

e Les processeurs AMD série Ryzen (Pinnacle Ridge) prennent
en charge les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133*

e Les processeurs AMD série Ryzen (Picasso) prennent en
charge les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4
2933/2667/2400/2133*

e Les processeurs AMD série Ryzen (Summit Ridge) prennent
en charge les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133*

e Les processeurs AMD série Ryzen (Raven Ridge) pren-
nent en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133*

* Sur les processeurs série Ryzen (Picasso et Raven Ridge), ECC est
pris en charge uniquement avec les processeurs PRO.

* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le
site Web d'ASRock pour de plus amples informations.
(http://www.asrock.com/)

* Veuillez consulter la page 22 pour la table de prise en charge de
la fréquence de la mémoire AMD non XMP. Pour plus de détails,
veuillez consulter le QVL sur le site Web dASRock.

¢ Capacité max. de la mémoire systeme : 64GB

¢ Prend en charge les modules mémoire Extreme Memory Profile
(XMP)

¢ Contacts dorés 15 sur fentes DIMM
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Fente
d’expansion

Graphiques

Processeurs AMD série Ryzen (Matisse, Summit Ridge et
Pinnacle Ridge)

e 1 x fente PCI Express 3.0 x 16 (PCIE2 :mode x16)*

¢ 1 x fente PCI Express 2.0 x 16 (PCIE3 :mode x4)
Processeurs AMD série Ryzen (Picasso, Raven Ridge)

e 1 x fente PCI Express 3.0 x 16 (PCIE2 : mode x8)*

¢ 1 x fente PCI Express 2.0 x 16 (PCIE3 : mode x4)
Processeurs AMD série Athlon

e 1 x fente PCI Express 3.0 x 16 (PCIE2 : mode x4)*

¢ 1 x fente PCI Express 2.0 x 16 (PCIE3 : mode x4)

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
¢ 1x fente PCI Express 2.0 x1
e Prend en charge AMD Quad CrossFireX"" et CrossFireX ™

e Carte graphique AMD Radeon™ série Vega intégrée dans APU
série Ryzen*
* La prise en charge réelle peut varier selon le processeur
e DirectX 12, Pixel Shader 5.0
e Mémoire partagée par défaut 2 Go. Mémoire partagée
maximum prise en charge 16 Go.
* La mémoire partagée maximum de 16 Go nécessite 32 Go de
mémoire systéme installée.
* Trois options de sortie graphique : D-Sub, DVI-D et HDMI
e Prend en charge la configuration a triple moniteurs
e Prend en charge la technologie HDMI 1.4 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @
30Hz
¢ Prend en charge le mode DVI-D avec une résolution maximale
de 1920x1200 @ 60Hz
¢ Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution maximale
de 1920x1200 @ 60Hz
¢ Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port
HDMI 1.4 (un écran compatible HDMI est requis)
e Prend en charge HDCP 1.4 via ports DVI-D et HDMI 1.4
e Prend en charge la lecture Blu-ray (BD) Full HD 1080p via
ports DVI-D et HDMI 1.4
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Audio

Réseau

Connectique
du panneau
arriére

Stockage

e Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio
Realtek ALC892/897)

¢ Prend en charge la protection contre les surtensions

¢ PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

¢ Realtek RTL8111H

e Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

e Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

¢ Prend en charge la détection de cdble LAN

¢ Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet
802.3az

¢ Prend en charge PXE

e 1x port souris PS/2

e 1x port clavier PS/2

¢ 1xport D-Sub

e 1xport DVI-D

e 1xport HDMI

e 2x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges électrosta-
tiques)

e 1xport USB 3.2 Genl type C (Protection contre les décharges
électrostatiques)

e 4 xports USB 3.2 Genl (Protection contre les décharges élec-
trostatiques)

e 1xport RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED
VITESSE)

e Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur avant

/ microphone

* 4x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, prise en charge de RAID
(RAID 0, RAID 1 et RAID 10), NCQ, AHCI et branchement a
chaud*

* Lignes partagées M2_2, et SATA3_3. Sil'un des deux est utilisé,
l'autre sera désactivé.

¢ 1 xsocket Ultra M.2 (M2_1), prend en charge les modules M.2
PCI Express type 2242/2260/2280 touche M jusqu'a Gen3 x4
(32 Go/s) (avec Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge
et Pinnacle Ridge) ou Gen3 x2 (16 Go/s) (avec APU Athlon
série)**

** Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
** Prend en charge le kit ASRock U.2

¢ 1 xsocket M.2 (M2_2), prend en charge les modules M.2

SATA3 6,0 Gb/s type 2230/2242/2260/2280 touche M
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Connecteur ¢ 1xembase pour port COM
¢ 1xembase TPM
¢ 1 x prise DEL d’alimentation et haut-parleur
e 1xembase LED RVB
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 12 V/3 A, 36 W au total
e 1xembase LED de ventilateur AMD
* L'embase LED de ventilateur AMD prend en charge les rubans
LED d'une charge maximale de 3 A (36 W) et d'une longueur
maximale de 2,5 m.
e 1 xembase LED adressable
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 5 V/3 A, 15 W au total
e 1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
¢ 1 x connecteurs pour ventilateur de chéssis (4 broches)
(Controle intelligent de la vitesse du ventilateur)
* CHA_FANI peuvent détecter automatiquement si un ventilateur
3 broches ou 4 broches est utilisé.
¢ 1 x connecteurs pour ventilateur de chassis (3 broches)
e 1 x connecteur d’alimentation ATX 24 broches
e 1 x connecteur d’alimentation 12 V 8 broches
e 1 x connecteur audio panneau frontal
¢ 1 x embase USB de ventilateur LED AMD
e 2 xembases USB 2.0 (4 ports USB 2.0 pris en charge)
(Protection contre les décharges électrostatiques)
e 1 xembase USB 3.2 Genl (2 ports USB 3.2 Genl pris en

charge) (Protection contre les décharges électrostatiques)

Caractéris- e BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
tiques du multilingue
BIOS e Prend en charge la fonction « Plug and Play »

e Compatible ACPI 5.1 Wake Up Events
 Prend en charge la configuration Jumpfree
e Compatible SMBIOS 2.3

e Réglage de la tension DRAM

Surveillance e Détection de la température du processeur/chassis
du matériel o Tachéometre ventilateur processeur/chassis
* Ventilateur silencieux processeur/chéssis
e Contrdle simultané des vitesses des ventilateurs processeur/
chassis
o Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V,
Vcore

Systeme * Microsoft® Windows® 10 64 bits
d’exploitation 59



Certifications ¢ FCC,CE

o ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com
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Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des modi-
fications du BIOS, lapplication dune technologie doverclocking déliée et lutilisation doutils
doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par

ces pratiques, voire provoquer des d 1ges aux comp ts et aux périphériques du
systéme. Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre
tenus pour resp bles des d iges éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ».

Sile capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

W W

Short Open

Cavalier Clear CMOS Court-circuité : Fonction

CLRCMOS1 Clear CMOS
( ) Cavalier (jumper) a 2 broches e

(voir p.1, No. 18) Ouvert : Par défaut

CLRCMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les parametres
du systeme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et
débrancher son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon
de cavalier pour court-circuiter les broches sur CLRCMOS1 pendant 5 secondes.
Toutefois, neffacez pas la CMOS immeédiatement apres avoir mis a jour le BIOS. Si vous
avez besoin deffacer les données CMOS apres une mise a jour du BIOS, vous devez

tout d'abord redémarrer le systéme, puis Iéteindre avant de procéder a leffacement de la
CMOS. Veuillez noter que les parameétres mot de passe, date, heure et profil de l'utilisateur
seront uniquement effacés en cas de retrait de la pile de la CMOS. N'oubliez pas de retirer
le capuchon du cavalier une fois les données CMOS effacées.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Embase du panneau sys-

teme

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS
de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur
ces embases ou connecteurs endo era irrémédiabl t votre carte mére.

Branchez le bouton de mise
en marche, le bouton de

(PANNEAUT1 a9 broches)
(voir p.1, No. 13)

HDLED-
HDLED+

réinitialisation et le t¢émoin détat
du systeme présents sur le chéssis
sur cette embase en respectant

la configuration des broches
illustrée ci-dessous. Repérez les
broches positive et négative avant

de brancher les cébles.

PWRBTN (bouton d'alimentation):
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chéssis. Vous pouvez config-
urer la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton de mise en marche.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chdssis. Appuyez sur le
bouton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de dysfonction-
nement au démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est
allumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode
veille $3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chassis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d’un bouton de mise en marche, bouton de réinitialisa-
tion, LED dalimentation, LED dactivité du disque dur, haut-parleur etc. Lorsque vous reliez
le module du panneau frontal de votre chdssis sur cette emb veillez a parfai t faire
correspondre les fils et les broches.




Prise DEL d'alimentation SPEAKER Veuillez brancher la DEL
et haut-parleur DUN[I),;J:;A MY d'alimentation du chéssis et le
(SPK_PLEDI a 7 broches) 5V | haut-parleur du chassis sur ce
(voir p.1, No. 14) ; connecteur.
PLED+|
PLED+
PLED-
Connecteurs Serial ATA3 ®, = Ces quatre connecteurs SATA3
(SATA3_1: g E g sont compatibles avec les cables
voir p.1, No. 12) & =] & de données SATA pour les
(Supérieur) ;| N $| appareils de stockage internes
(SATA3_2: E E avec un taux de transfert
voir p.1, No. 11) o =i=on maximal de 6,0 Go/s.
(Inférieur) * Lignes partagées M2_2, et
(SATA3_3: SATA3_3. Sil'un des deux est

voir p.1, No. 9) (Supérieur)
(SATA3_4:
voir p.1, No. 10)

(Inférieur)

utilisé, 'autre sera désactivé.

Embase USB de ventilateur

Cette embase sert & connecter

LED AMD PGFD le connecteur USB sur le
(USB_7 a 4 broches) P dissipateur thermique AMD
USB_PWR
(voir p.1, No. 8) ; h SR3.
Embases USB 2.0 Uss PR Cette carte mere comprend
o

(USB_3_4 a9 broches)
(voir p.1, No. 16)
(USB_5_6 a 9 broches)
(voir p.1, No. 17)

deux connecteurs. Chaque
embase USB 2.0 peut prendre

en charge deux ports.

B450M Pro4-F R2.0
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Embase USB 3.2 Genl

Vbus

Cette carte mére comprend un

Vbus IntA_PB_SSRX-

(USB3_67 a 19 broches) IntA_PA_SSRX- mapsssexe connecteur. Chaque embase USB

IntA_PA_SSRX+ GND
(voir p.1, No. 7) eno maresse 3.2 Genl peut prendre en charge

IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+

IntA_PA_SSTX+ GND deux ports.

GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
0
i ND
Embase audio du panneau Fresences Cette embase sert au
frontal ‘ - oure branchement des appareils
(HD_AUDIO1 a9 |O |O audio au panneau audio frontal.
broches) ! QIDIQ
‘ [ Tour2_t
(voir p.1, No. 23) J_SENSE
ouT2_ R
MIC2_R
MIC2_L

1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche),

&

mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour fonctionner cor-
rectement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel du
chassis pour installer votre systéme.

. Si vous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du pan-

neau frontal en procédant comme suit :

A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.

B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est
inutile de les brancher avec le panneau audio AC’97.

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de contréle
Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».

Connecteurs du ventila-
teur du chassis
(CHA_FANTI a 4 broches)
(voir p.1, No. 24)

(CHA_FAN2 a 3 broches)
(voir p.1, No. 15)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED

Veuillez brancher les cables du
ventilateur sur les connecteurs
du ventilateur, puis reliez le fil

noir a la broche de mise a terre.
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Connecteur du Cette carte mére est dotée d'un
. FAN_SPEED .
ventilateur du FAN_VOLTAGE_CONTROL connecteur pour ventilateur
GND FAN_SPEED_CONTROL
processeur de processeur (Quiet Fan) a 4
(CPU_FANI1 a L broches. Si vous envisagez de
1 2 4

4 broches) connecter un ventilateur de
(voir p.1, No. 2) processeur a 3 broches, veuillez

le brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur d’alimentation Cette carte meére est dotée d’'un
ATX

(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 6)

connecteur d’alimentation ATX
a 24 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 20 broches,
veuillez effectuer les branche-

ments sur la Broche 1 et la

Broche 13.
Connecteur d’alimentation s s Cette carte meére est dotée d’'un
ATX 12V OLJ connecteur d’alimentation
(ATX12V1 a 8 broches) LUUL ATX 12V a 8 broches. Pour
4 1
(voir p.1, No. 1) utiliser une alimentation ATX a
4 broches, veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1 et
la Broche 5.
Embase pour port série RRXD1 Cette embase COM1 prend en

(COM1 a9 broches)
(voir p.1, No. 19)

charge un module de port série.

Embase TPM Ce connecteur prend en charge
(TPMSI a 17 broches) un module TPM (Trusted
(voir p.1, No. 20) Platform Module - Module de

plateforme sécurisée), qui permet

de sauvegarder clés, certificats

GND —}

tO|O4— GND
SERIRQ # —O |O4—+3VSB
O
GND —O[Ol— LADO
LADT 4O |Of4— +3V
LAD2 —(O|Of— LAD3
O[O PcirsT #
[O[O1- FrRAME
AND —O | Of— PCICLK

SMB_DATA_MAIN —

numériques, mots de passe et

données en toute sécurité. Le

S_PWRDWN # —

SMB_CLK_MAIN —}

systéme TPM permet également
de renforcer la sécurité du
réseau, de protéger les identités
numériques et de préserver

lintégrité de la plateforme.
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Embase LED RVB
(RGB_HEADER1
a 4 broches)

(voir p.1, No. 21)

12V G R B

L'embase LED RVB sert a con-
necter le cable d'extension LED
RVB qui permet aux utilisateurs
de choisir parmi plusieurs effets
lumineux LED.

Attention : N'installez jamais le
cable LED RVB dans le mauvais
sens ; dans le cas contraire, le
cable peut étre endommagé.
*Veuillez consulter la page 40 pour
des instructions supplémentaires

sur ces deux embases.

Embase LED adressable
(ADDR_LEDI a 3 bro-
ches)

(voir p.1, No. 22)

4
GND
DO_ADDR

vouT

Cette embase sert a connecter un
cable de rallonge LED adress-
able permettant aux utilisateurs
de choisir parmi différents effets
lumineux LED.

Attention : N’installez jamais

le cable LED adressable dans le
mauvais sens. Dans le cas con-
traire, le cable peut étre endom-
magé.

*Veuillez consulter la page 41 pour
des instructions supplémentaires

sur cette embase.

Embase LED de VENTI-
LATEUR AMD
(AMD_FAN_LED1

a 4 broches)

(voir p.1, No. 5)
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L'embase LED de VENTILATEUR
AMD sert a connecter le cable
d'extension LED RVB fourni avec
un dissipateur thermique AMD.
La connexion par cable permet
aux utilisateurs de choisir parmi
plusieurs effets lumineux LED.
Attention : N'installez jamais le
cable LED de VENTILATEUR
dans le mauvais sens ; dans le
cas contraire, le cable peut étre
endommagé.



B450M Pro4-F R2.0

1 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto della scheda madre ASRock B450M Pro4-F R2.0, una
scheda madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La
scheda madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno

di ASRock di offrire sempre qualita e durata.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate,

Q il contenuto di questo manuale sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di
eventuali modifiche del presente manuale, la versione aggiornata sara disponibile sul
sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa
scheda madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello
attualmente in uso. E possibile trovare l'elenco di schede VGA piix recenti e di supporto di
CPU anche sul sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

e Scheda madre B450M Pro4-F R2.0 ASRock (fattore di forma Micro ATX)
¢ Guida rapida di installazione B450M Pro4-F R2.0 ASRock

¢ CD di supporto B450M Pro4-F R2.0 ASRock

¢ 1 x mascherina metallica posteriore I/O

e 2 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

® 2 xviti per Socket M.2 (opzionali)
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1.2 Specifiche

Piattaforma e Fattore di forma Micro ATX

¢ Design condensatore solido

CPU * Socket AMD AM4
* Digi Power design

e Potenza a 10 fasi
Chipset e AMD Promontory B450

Memoria ¢ Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

¢ 4xalloggi DIMM DDR4

e Le CPU serie AMD Ryzen (Matisse) supportano
DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza
buffer*

e Le CPU serie AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) supportano
DDR4 3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC e non
ECC, senza buffer*

e Le CPU serie AMD Ryzen (Picasso) supportano
DDR4 2933/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza buffer*

e Le CPU serie AMD Ryzen (Summit Ridge) supportano
DDR4 3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC e non
ECC, senza buffer*

e Le CPU serie AMD Ryzen (Picasso e Raven Ridge) support-
ano DDR4 3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 non ECC, senza
buffer*

* Per le CPU serie Ryzen (Raven Ridge), ¢ supportata solo la me-
moria ECC senza CPU PRO.

* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti
di memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)

* Fare riferimento a pagina 22 per la tabella delle frequenze di
memoria AMD non-XMP supportate. Per altri dettagli, fare riferi-
mento a QVL sul sito ASRock.

¢ Capacita max. della memoria di sistema: 64GB

e Supporta moduli di memoria Extreme Memory Profile (XMP)

¢ Contatti doro 15y negli alloggi DIMM
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Alloggio
d’espansione

Grafica

CPU serie AMD Ryzen (Matisse, Summit Ridge e Pinnacle
Ridge)

¢ 1x Alloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modalita x16)*

¢ 1x Alloggio PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modalita x4)
CPU serie AMD Ryzen (Picasso, Raven Ridge)

¢ 1x Alloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modalita x8)*

¢ 1x Alloggio PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modalita x4)
CPU serie AMD Athlon

¢ 1x Alloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modalita x4)*

¢ 1x Alloggio PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modalita x4)

* Supporto di SSD NVMe come disco davvio
¢ 1xalloggio PCI Express 2.0 x1
e Supporta AMD Quad CrossFireX"™ e CrossFireX ™

e Grafica AMD Radeon™ serie Vega integrata nelle APU serie
Ryzen*
* 11 supporto effettivo puo variare in base alla CPU
e DirectX 12, Pixel Shader 5.0
¢ Memoria condivisa predefinita 2GB. Memoria condivisa
massima supporta fino a 16GB.
* La memoria condivisa massima di 16GB richiede che sia
installata una memoria di sistema da 32GB.
¢ Tre opzioni di output grafico: D-Sub, DVI-D e HDMI
e Supporto di tre monitor
e Supporta HDMI 1.4 con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096x2160) a 24Hz / (3840x2160) a 30Hz
e Supporta DVI-D con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a
60 Hz
¢ Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a
60 Hz
e Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI 1.4 (&
necessario un monitor compatibile HDMI)
e Supporto di HDCP 1.4 con le porte DVI-D e HDMI 1.4
e Supporto di riproduzione Full HD 1080p Blu-ray (BD) con le
porte DVI-D e HDMI 1.4
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Audio e Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio
Realtek ALC892/897)

e Supporta protezione da sovratensione

LAN ¢ 1 x PCIE LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s
o Realtek RTL8111H
e Supporto WOL (Wake-On-LAN)
e Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
e Supporto del rilevamento cavo LAN
o Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az
e Supporto PXE

1/0 pannello ¢ 1x porta mouse PS/2
posteriore e 1x porta tastiera PS/2
¢ 1xporta D-Sub
e 1xporta DVI-D
e 1xporta HDMI
e 2x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostat-
iche)
e 1xPorta USB 3.2 Genl di tipo C (supporta protezione da
scariche elettrostatiche)
e 4x porte USB 3.2 Genl (supporto protezione da scariche elet-
trostatiche)
e 1xporta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED
LED)
¢ Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale /

microfono

Archiviazione * 4 x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supporto RAID (RAID 0,
RAID 1, e RAID 10), NCQ, AHCI e Hot Plug*
*M2_2, e SATA3_3 condividono le corsie. Se uno di essi & utiliz-
zato, l'altro sara disabilitato.

e 1 x Ultra M.2 Socket (M2_1), supporta un modulo M.2 PCI
Express tipo M Key 2242/2260/2280 fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)
(con Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge e Pinnacle
Ridge) o Gen3 x2 (16 Gb/s) (con APU Anthlon serie)**

** Supporto di SSD NVMe come disco davvio
** Supporta kit ASRock U.2

* 1xM.2 Socket (M2_2), supporto modulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s

tipo 2230/2242/2260/2280
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Connettore

Funzionalita
BIOS

Hardware
Monitor

SO

¢ 1 x connettore porta COM

¢ 1x connettore TPM

¢ 1 x connettore LED alimentazione e altoparlante

¢ 1 x collettore LED RGB
* Supporto totale di fino a 12V/3A, 36W strip LED

¢ 1 x Header LED indirizzabile
* Supporto totale di fino a 5V/3A, 15W strip LED

¢ 1x Collettore LED ventola AMD
* 11 collettore LED ventola AMD supporta strisce LED con un
carico massimo di 3A (36W) e di lunghezza massima di 2,5 m.

¢ 1 x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massima di 1 A (12 W).

¢ 1 x connettori ventola chassis (4 pin) (Controllo intelligente

della velocita della ventola)

* CHA_FANI sono in grado di rilevare se € in uso una ventola a 3
pin o 4 a pin.

¢ 1 x connettori ventola chassis (3 pin)

¢ 1 x connettore alimentazione ATX 24 pin

¢ 1 x connettore alimentazione 12 V 8-pin

¢ 1 x connettore audio pannello frontale

¢ 1 x collettore USB AMD LED FAN

e 2 x connettori USB 2.0 (supporto di 4 porte USB 2.0) (supporta

protezione da scariche elettrostatiche)
¢ 1 x connettore USB 3.2 Genl (supporto di 2 porte USB 3.2

Genl) (supporto protezione da scariche elettrostatiche)

e AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
e Supporta “Plug and Play”

e Eventi di riattivazione conformi a ACPI 5.1

e Supporta jumperfree

e Supporto di SMBIOS 2.3

* Regolazione variabile tensione DRAM

e Rilevamento temperatura CPU/telaio

¢ Tachimetro ventola CPU/telaio

e Ventola silenziosa CPU/telaio

e Ventola CPU/telaio con controllo di varie velocita
* Monitoraggio tensione: +12 V, +5 V, +3,3 V, Vcore

e Microsoft® Windows® 10 64 bit
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Certificazioni e FCC,CE

o ErP/EuP Ready (& necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclock-
ing o l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la
stabilita del sistema o perfino provocare danni ai comp ti e ai dispositivi del sist
Occorre eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili
danni provocati da overclocking.

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio
del jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non &

posizionato alcun cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”.

W W

Short Open
Jumper per azzerare la CMOS Cortocircuitato: Azzerare
(CLRCMOS1) la CMOS

Jumper a 2 pin
(vedere pag. 1, n. 18) Aperto: Predefinito

CLRCMOSI consente di azzerare i dati presenti nella CMOS. Per azzerare e reimpostare
i parametri del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare
il cavo di alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un cappuccio
jumper per cortocircuitare i di CLRCMOSI per 5 secondi. Tuttavia, non azzerare la
CMOS subito dopo aver aggiornato il BIOS. Se ¢ necessario azzerare la CMOS dopo
l'aggiornamento del BIOS, ¢ necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo
prima di eseguire l'operazione di azzeramento della CMOS. La password, la data, I'ora

e il profilo predefinito dell'utente saranno azzerati solo se viene rimossa la batteria della
CMOS. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio jumper prima di cancellare la CMOS.
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4 Header e connettori su scheda

A

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del
Jjumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e
connettori provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del PLED+ Collegare l'interruttore

sistema

(PANELI a9 pin)

dell'alimentazione, l'interruttore

di reset e l'indicatore dello

(vedere pag. 1, n. 13) 1 stato del sistema sullo chassis
su questo header secondo la
HDLED- . P
HDLED+ seguente assegnazione dei pin.

Annotare i pin positivi e negativi
prima di collegare i cavi.

PWRBTN (interruttore di alimentazione):
collegare all'interruttore dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. E possibile config-
urare il modo in cui spegnere il sistema utilizzando l'interruttore dell'alimentazione.

RESET (interruttore di reset):
collegare all'interruttore di reset sul pannello anteriore dello chassis. Premere l'interruttore di re-
set per riavviare il computer se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é
acceso quando il sistema ¢é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si trova
nello stato di sospensione S3. Il LED é spento quando il sistema si trova nello stato di sospensione
§4 0 quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo di pannello
anteriore é composto principalmente da interruttore di alimentazione, interruttore di reset, LED
di alimentazione, LED di attivita disco rigido, altoparlante, ecc. Quando si collega il modulo

del pannello anteriore dello chassis a questo header, accertarsi che le assegnazioni del filo e le
assegnazioni del pin corrispondano correttamente.




Connettore LED
alimentazione e
altoparlante
(SPK_PLEDI1 a 7 pin)
(vedere pag. 1, n. 14)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
+5|V |

Collegare i LED alimentazione
e laltoparlante a questo connet-

tore.

Connettori Serial ATA3 ®, = Questi quattro connettori SATA3
(SATA3_1: g |- g supportano cavi dati SATA
vedere pag. 1, n. 12) & =l & per dispositivi di archiviazione
(Superiore) ;| I $| interna, con una velocita di
(SATA3_2: E |- E trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.
vedere pag. 1, n. 11) » == u *M2_2, e SATA3 3
(Inferiore) condividono le corsie. Se uno
(SATA3_3: di essi ¢ utilizzato, l'altro sara
vedere pag. 1, n. 9) disabilitato.
(Superiore)
(SATA3_4:
vedere pag. 1, n. 10)
(Inferiore)
Collettore USB AMD Questo collettore viene
LED FAN PGED utilizzato per il collegamento
(USB_7 a 4 pin) E'SB . del connettore USB sul
(vedere pag. 1, n. 8) 7 dissipatore di calore AMD SR3.
Header USB 2.0 USB_PWR Ci sono due connettori

5.

(USB_3_4 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 16)
(USB_5_6 a9 pin)
(vedere pag. 1,n.17)

P-
USB_PWR

su questa scheda madre.
Ciascun header USB 2.0 puo

supportare due porte.

B450M Pro4-F R2.0
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Header USB 3.2 Genl
(USB3_67 a 19 pin)
(vedere pag. 1,n.7)

Vbus

Su questa scheda madre cé un
connettore. Ciascun header USB
3.2 Genl puo supportare due

porte.

Header audio pannello
anteriore
(HD_AUDIOL1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 23)

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND

GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND

GND IntA_PB_D-

IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
:
GND
PRESENCE #
MIC_RET
‘ ‘OULRET
|O |O
1 o] [¢] )
‘ [ Tour2_t
J_SENSE
OUT2_ R
MIC2_R
Mic2_L

Questo header serve a collegare
i dispositivi audio al pannello

audio anteriore.

1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo
Q chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti
nel nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.
2. Se si utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull'header audio del pannello anteriore
seguendo le fasi di seguito:
A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é necessario
collegarli per il pannello audio AC’97.
E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di

controllo Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

Connettori ventola telaio

(CHA_FANT a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 24)

(CHA_FAN2 a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 15)

FAN_SPEED_CONTROL

CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED

Collegare i cavi della ventola ai
connettori della ventola e far
corrispondere il filo nero al pin

di terra.




Connettore ventola
CPU

(CPU_FANT1 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 2)

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL

Questa scheda madre ¢ dotata

oND | |FAN_SPEED_CONTROL dj un connettore per la ventola

1.2 3 4

della CPU (Ventola silenziosa)
a4 pin. Se si decide di collegare
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.

Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 6)

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore di alimentazi-
one ATX a 24 pin. Per utiliz-
zare un'alimentazione ATX a
20 pin, collegarla lungo il pin 1
eil pin 13.

Connettore di
alimentazione ATX
dal2V

(ATX12V1 a 8 pin)
(vedere pag. 1,n. 1)

Questa scheda madre ¢ dotata di
un connettore di alimentazione
ATX da 12V a 8 pin. Per utiliz-
zare un'alimentazione ATX a 4
pin, collegarla lungo il pin 1 e il

pin 5.

Header porta seriale
(COM1 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 19)

RRXD1

Questo header COM1 supporta

un modulo di porta seriale.

Header TPM
(TPMSI a 17 pin)
(vedere pag. 1, n. 20)

GND —}

tO|O4— GND
SERIRQ # —O |O4—+3VSB
O
GND —O[Ol— LADO
LADT 4O |Of4— +3V
LAD2 —(O|Of— LAD3
O[O PcirsT #
[O[O1- FrRAME
AND —O | Of— PCICLK

SMB_DATA_MAIN —

S_PWRDWN # —

SMB_CLK_MAIN —}

Questo connettore supporta il
sistema Trusted Platform Module
(TPM), che puo archiviare in
modo sicuro chiavi, certificati
digitali, password e dati. Un
sistema TPM permette anche di
potenziare la sicurezza della rete,
di proteggere identita digitali

e di garantire l'integrita della
piattaforma.

B450M Pro4-F R2.0
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Collettore LED RGB
(RGB_HEADERI a 4 pin) 12VG R B
(vedere pag. 1, n. 21)

11 collettore LED RGB viene utiliz-
zato per collegare la prolunga LED
RGB, che consente agli utenti di
scegliere tra vari effetti di illumi-
nazione a LED.

Attenzione: Non installare il cavo
LED RGB in senso errato; in
caso contrario, il cavo potrebbe
danneggiarsi.

*Fare riferimento a pagina 40 per
ulteriori istruzioni su questi due

connettori.

Header LED indirizzabile 4
(ADDR_LEDI a 3 pin) GND
DO_ADDR

(vedere pag. 1, n. 22) VouT

Questo header serve a collegare il
cavo di estensione del LED indir-
izzabile che consente di scegliere
tra vari effetti luce LED.
Attenzione: Non installare mai
il cavo del LED indirizzabile
secondo un orientamento errato,
altrimento potrebbe danneg-
giarsi.

* Fare riferimento a pagina 41
per ulteriori istruzioni su questa

basetta.

Collettore LED AMD FAN

(AMD_FAN_LED1 a 4 by v
pin)

(vedere pag. 1, n.5)

1l collettore LED AMD FAN
viene utilizzato per collegare la
prolunga LED RGB in dotazione
con dissipatore di calore AMD. I
collegamento del cavo consente
agli utenti di selezionare tra vari
effetti di illuminazione a LED.
Attenzione: Non installare il
cavo LED FAN in senso errato; in
caso contrario, il cavo potrebbe
danneggiarsi.



B450M Pro4-F R2.0

1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock B450M Pro4-F R2.0, una placa base fiable
fabricada segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento
excelente con un disefo resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia
de ASRock.

el contenido que aparece en este manual estard sujeto a modificaciones sin previo aviso. Si

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software del BIOS podrdn ser actualizados,
este manual sufre alguna modificacion, la version actualizada estard disponible en el sitio

web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta placa
base, visite nuestro sitio web para obtener informacién especifica sobre el modelo que esté
utilizando. Podrd encontrar las ultimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad
de la CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

e Placa base ASRock B450M Pro4-F R2.0 (Factor de forma Micro ATX)
¢ Guia de instalacién rapida de ASRock B450M Pro4-F R2.0

¢ CD de soporte de ASRock B450M Pro4-F R2.0

¢ 1xescudo panel E/S

e 2x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

e 2 x tornillos para sockets M.2 (Opcional)
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

¢ Factor de forma Micro ATX

¢ Disefio de condensador sélido

e Zbcalo AMD AM4
* Digi Power design

e Disefio de 10 fases de alimentacion

e AMD PromontoryB450

¢ Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

e 4xranuras DIMM DDR4

e Las CPU de la serie AMD (Matisse) admiten memoria sin
buafer DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 ECC y no ECC*

e Las CPU dela serie AMD (Pinnacle Ridge) admiten memoria
sin bufer DDR4 3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC y
no ECC*

e Las CPU de la serie AMD (Picasso) admiten memoria sin bufer
DDR4 2933/2667/2400/2133 ECC y no ECC*

e Las CPU dela serie AMD (Summit Ridge) admiten memoria
sin bafer DDR4 3200+ (OC)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC
y no ECC*

e Las CPU de la serie AMD (Raven Ridge) admiten memoria sin
bufer DDR4 3200+ (OC)/2933/2667/2400/2133 no ECC*

* Para CPU de la serie Ryzen (Picasso y Raven Ridge), ECC sola-
mente se admite con CPU PRO.

* Para obtener mas informacion, consulte la lista de memorias
compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)
* Consulte la pagina 22 para acceder a la tabla de compatibilidad
de frecuencias de memoria no XMP de AMD. Para obtener mas

informacion, consulte la QVL en el sitio web de ASRock.

¢ Capacidad maxima de memoria del sistema: 64GB
¢ Admite médulos de memoria Extreme Memory Profile (XMP)
¢ Contacto 15u Gold en ranuras DIMM
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Ranura de
expansion

Graficos

CPU de la serie AMD Ryzen (Matisse, Summit Ridge y Pinnacle
Ridge)
¢ 1 ranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x16)*
¢ 1 ranura PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)
CPU de la serie AMD Ryzen (Picasso, Raven Ridge)
e 1 ranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x8)*
e 1 ranura PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)
CPU de la serie AMD Athlon
e 1 ranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x4)*
¢ 1 ranura PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de
arranque

e 1xranura PCI Express 2.0 x1

o Compatible con AMD Quad CrossFireX™ y CrossFireX"™

e Tarjeta grafica de la serie AMD Radeon™ Vega integrada en
APU de la serie Ryzen*
* El soporte real puede variar segun la CPU
e DirectX 12, Pixel Shader 5.0
e Memoria compartida predeterminada de 2 GB. Memoria
maxima compartida admite hasta 16 GB.
* La memoria compartida méxima de 16GB requiere que haya una
memoria del sistema de 32GB instalada.
e Tres opciones de salida de graficos: D-Sub, DVI-D y HDMI
¢ Compatible con tres monitores
e Admite la tecnologia HDMI 1.4 con una resolucién méaxima de
4K x 2K (4096x2160) a 24Hz / (3840x2160) a 30Hz
e Admite DVI-D con una resolucion maxima de 1920x1200 a 60
Hz
¢ Admite D-Sub con una resolucién maxima de 1920x1200 a 60
Hz
¢ Admite Sincronizacién automdtica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits)
con puerto HDMI 1.4 (se necesita un monitor compatible con
HDMI)
e Compatible con funciéon HDCP 1.4 con puertos DVI-D y
HDMI 1.4
e Compatible con reproduccion Blu-ray (BD) Full HD de 1080p
con puertos DVI-D y HDMI 1.4
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Audio

LAN

E/S en panel
posterior

Almacenami-
ento

e 7.1 Audio CH HD con Proteccion de contenido (Realtek
ALC892/897 Audio Codec)

¢ Admite proteccion contra sobretensiones

e PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

¢ Realtek RTL8111H

¢ Admite la funcién Reactivacion de LAN

¢ Admite proteccion contra rayos y descargas electrostaticas
(ESD)

¢ Admite deteccién de cable LAN

¢ Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

e Admite PXE

¢ 1x puerto de raton PS/2

* 1 x puerto de teclado PS/2

* 1x puerto D-Sub

e 1xpuerto DVI-D

e 1x puerto HDMI

e 2 x Puertos USB 2.0 (admite proteccion contra descargas elec-
trostaticas)

e 1 x Puerto USB 3.2 Genl1 de tipo C (admite proteccién contra
descargas electrostaticas)

* 4 x Puertos USB 3.2 Genl (admite proteccion contra descargas
electrostaticas)

e 1x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/EN-
LACE y LED DE VELOCIDAD)

e Conector de audio HD: Entrada de linea / Altavoz frontal /
Micréfono

* 4x conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatible con RAID (RAID
0, RAID 1y RAID 10), NCQ, AHCI y conexién en caliente*

*M2_2, y SATA3_3 comparten carriles. Si cualquiera de ellos esta
en uso, el otro se deshabilitara.

e 1x Zdcalo ultra M.2 (M2_1), admite el médulo PCI Express M.2
de tipo 2242/2260/2280 y clave M hasta Gen3 x4 (32 Gb/s) (con
Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge y Pinnacle Ridge)
0 Gen3 x2 (16 Gb/s) (con APU Athlon serie)**

** Admite unidad de estado s6lido de NVMe como disco de ar-
ranque
** Admite el kit U.2 de ASRock

e 1xZbcalo M.2 (M2_2), admite el médulo SATA3 6,0 Gb/s M.2
de tipo 2230/2242/2260/2280 con clave M
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Conector

Funcion de la
BIOS

Monitor de
hardware

SO

¢ 1 x Base de conexiones de puerto COM

e 1x Conector TPM

¢ 1x LED de alimentacion y base de conexiones para el altavoz

e 1 x Cabezal de indicador LED RGB
* Admite una tira de LED de hasta 12 V/3 A (36 W) en total

¢ 1 x Base de conexiones de LED direccionable
* Admite una tira de LED de hasta 5 V/3 A (15 W) en total

e 1 x Base de conexiones de LED de ventilador AMD
* La base de conexiones de LED del ventilador AMD admite
bandas de LED con una carga maxima de 3 A (36 W) y una
longitud de hasta 2,5 m.

¢ 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la
CPU con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) méaxima.

e 1 x conectores de ventilador del chasis (4 contactos) (Control

de velocidad de ventilador inteligente)

* CHA_FANI se pueden detectar automaticamente si se usa el
ventilador de 3 o 4 contactos.

e 1 x conectores de ventilador del chasis (3 contactos)

e 1 x conector de alimentacion ATX de 24 contactos

e 1 x conector de alimentacion de 12V de 8 contactos

¢ 1x Conector de audio en el panel frontal

¢ 1 x Base de conexiones USB de ventilador de LED AMD

¢ 2 x Bases de conexiones USB 2.0 (admite 4 puertos USB 2.0)

(Admite proteccion contra descargas electrostaticas)
¢ 1x base de conexiones USB 3.2 Genl (admite 2 puertos USB 3.2

Genl) (Admite proteccion contra descargas electrostaticas)

¢ BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz gréfica de
usuario multilingiie

e Compatible con “Plug and Play”

¢ Eventos de reactivaciéon conformes con ACPI 5.1

e Compatible con Jumper FREE

e Admite SMBIOS 2.3

* Miniajuste de voltaje DRAM

e Método de sensor de temperatura de la CPU/Chasis

e Tacdmetro del ventilador de la CPU/Chasis

¢ Ventilador silencioso para CPU/chasis

e Control multivelocidad del ventilador de la CPU/Chasis
e Supervision del voltaje: +12 V, +5 'V, +3,3 V, Vcore

e Microsoft® Windows® 10 64 bits
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Certifica- e FCCyCE
ciones e Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de aliment-

acion preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacién detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking,

A incluido el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando
las herramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la
tes y dispositivos del sist Esta

estabilidad del sistema e, incluso, dafiar los comp
operacion se debe realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos.
No i inguna resp bilidad por los posibles dafios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se
coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los

contactos, el puente queda “Abierto”

W W

Short Open
Puente de borrado de CMOS Corto: Borrado de CMOS
(CLRCMOSI1)

Puente de 2 contactos Abierto: Predeterminado

(consulte la pag. 1, n° 18)

CLRCMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los
parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el ordenador
y desenchufe el cable de alimentacion de la toma de alimentaciéon. Después de esperar 15
segundos, utilice una tapa de puente para acortar los contactos en el CLRCMOS]1 durante
5 segundos. Sin embargo, no borre el CMOS justo después de que haya actualizado la
BIOS. Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de actualizar la BIOS, debera arrancar

el sistema primero y, a continuacion, debera apagarlo antes de que realice el borrado

del CMOS. Tenga en cuenta que la contrasena, la fecha, la hora y el perfil de usuario
predeterminado serdn eliminados Gnicamente si se retira la pila del CMOS. Acuérdese de

retirar la tapa de puente después de borrar el CMOS.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

Cabezal del panel del

sistema

(PANELLI de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 13) 1

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre
estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores dafiard
de forma permanente la placa base.

Conecte el interruptor de
alimentacion, restablezca el

interruptor y el indicador del

HDLED- .
HDLED+ valores asignados a los contactos

como se indica a continuacion.

Cerciorese de cudles son los

contactos positivos y los negativos

antes de conectar los cables.

PWRBTN (Interruptor de alimentacion):
Conéctelo al interruptor de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la
forma en la que su sistema se apagard mediante el interruptor de alimentacién.

RESET (Interruptor de reseteo):
Conéctelo al interruptor de reseteo del panel frontal del chasis. Pulse el interruptor de reseteo
para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la ali tacion del sist B

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S3. El indicador LED se apaga
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indi-
cador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El diserio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel
frontal consta principalmente de: interruptor de alimentacion, interruptor de reseteo,
indicador LED de alimentacién, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc.
Cuando conecte su modulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las
asignaciones de los cables y los contactos coinciden correctamente.

estado del sistema del chasis a los
valores de este cabezal, segun los



LED de alimentacién y
base de conexiones para la
altavoz

(SPK_PLEDI1 de 7
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 14)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
+5|V |

Conecte el LED de aliment-
acion del chasis y el altavoz del
chasis a esta base de conex-

iones.

Conectores Serie ATA3 ®, = Estos cuatro conectores SATA3
(SATA3_1: g |- g son compatibles con cables de
consulte la pag.1, n° 12) & =l & datos SATA para dispositivos de
(Superior) ;| I $| almacenamiento interno con una
(SATA3_2: E |- E velocidad de transferencia de
consulte la pag.1, n° 11) o =i=on datos de hasta 6,0 Gb/s.
(Inferior) *M2_2,y SATA3_3

(SATA3_3: comparten carriles. Si

consulte la pag.1, n° 9) cualquiera de ellos estd en
(Superior) uso, el otro se deshabilitara.
(SATA3_4:

consulte la pag.1, n° 10)

(Inferior)

Base de conexiones USB Esta base de conexiones

de ventilador de LED PGED se utiliza para enchufar el

AMD P conector USB del disipador
(USB_7 de 4 contactos) ; e SR3 AMD.

(consulte la pag. 1, n° 8)

Cabezales USB 2.0 use_PwR Hay dos bases de conexiones

(USB_3_4 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 16)
(USB_5_6 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 17)

P-
USB_PWR

en esta placa base. Cada
cabezal USB 2.0 admite dos

puertos.

B450M Pro4-F R2.0
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Cabezal USB 3.2 Genl

Vbus

Esta placa base tiene otra base de

Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3_67 IntA_PA_SSRX- ma_pe_sser  conexiones. Cada cabezal USB 3.2
IntA_PA_SSRX+ GND
de 19 contactos) ono maresste Genl admite dos puertos.
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
(consulte la Pa’g 1, n° 7) IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
0
. NS -
Cabezal de audio del panel Fresences Este cabezal se utiliza para
frontal ‘ - | ouT Rer conectar dispositivos de audio
(HD_AUDIOL1 |O |O al panel de audio frontal.
de 9 contactos) ! QIDIQ
‘ [ Tour2_t

4 o J_SENSE

(consulte la pag. 1, n° 23) outs n
MIC2_R
MIC2_L

conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA

: 1. El Audio de Alta Definicion (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de

para que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro

manual y en el manual del chasis para instalar su sistema.
2. Siutiliza un panel de audio AC’97, coloquelo en el cabezal de audio del panel frontal

siguiendo los pasos que se describen a continuacion:

A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte Ground (Conexion a tierra) (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es necesa-
rio que los conecte en el panel de audio AC’97.

E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en el
panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacion” (Recording Volume).

Conectores para el venti-
lador del chasis
(CHA_FAN1

de 4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 24)

(CHA_FAN2
de 3 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 15)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED

Conecte los cables del
ventilador a los conectores del
ventilador y haga coincidir el
cable negro con el contacto de

conexion a tierra.
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Conector del FAN_SPEED Esta placa base contiene un
) FAN_VOLTAGE_CONTROL . .
ventilador de la CPU GND | |FAN_SPEED_CONTROL conector de ventilador (venti-
(CPU_FANI1 de 4 lador silencioso) de CPU de 4
contactos) 12 34 contactos. Si tiene pensando
(consulte la pag.1, N.c 2) conectar un ventilador de CPU
pag

de 3 contactos, conéctelo al

contacto 1-3.

Conector de alimentacion 12 [0y 24 Esta placa base contiene un
ATX conector de alimentaciéon ATX
(ATXPWRI de 24 de 24 contactos. Para utilizar
contactos) una toma de alimentacion ATX

(consulte la pag. 1, n° 6) de 20 contactos, conéctela en los

contactos del 1 al 13.

Conector de alimentacion s s Esta placa base contiene un

ATX de 12V DR RW conector de alimentacion ATX de
(ATX12V1 de 8 contactos) ) UUUL ) 12V y 8 contactos. Para utilizar
(consulte la pag. 1,n° 1) una toma de alimentacion ATX

de 4 contactos, conéctela en los

contactos del 1 al 5.

Este cabezal COM1 admite un
modulo de puerto serie.

Cabezal de puerto serie
(COM1 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 19)

Cabezal TPM
(TPMSI de 17 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 20)

Este conector es compatible con
el sistema Modulo de Plataforma

Segura (TPM, en inglés), que

puede almacenar de forma segura

GND —

tO|O4— GND
SERIRQ # —O| O4—+3VSB
O
GaND —O[O]— LADo
LADT O |O— +3V
LAD2 —O| O4— LAD3
[O[Ol— PciRsT #
[o[o1— FrRAME
AN9 —O|Of— PCICLK

SMB_DATA_MAIN —}

claves, certificados digitales,

contrasefias y datos. Un sistema

S_PWRDWN # —

SMB_CLK_MAIN —

TPM también ayuda a aumentar
la seguridad en la red, protege las
identidades digitales y garantiza
la integridad de la plataforma.
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Cabezal de LED RGB
(RGB_HEADER1
de 4 contactos)

12VvG R B

(consulte la pag. 1, n° 21)

La base de conexiones de LED
RGB se utiliza para conectar

el alargador de LED RGB que
permite a los usuarios elegir entre
varios efectos de iluminacion de
LED.

Precaucion: Nunca instale

el cable de LED RGB con la
orientacion incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
danarse.

*Consulte la pagina 40 para
obtener mds instrucciones sobre

estas dos bases de conexiones.

Base de conexiones de
LED direccionable
(ADDR_LED1

de 3 contactos)

1
GND
DO_ADDR

vouT

(consulte la pag. 1, n° 22)

La base de conexiones se usa para
conectar el alargador de LED
direccionable que permite a los
usuarios elegir entre varios efectos
de iluminacion LED.

Precaucion: Nunca instale el
cable de LED direccionable con
la orientacion incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
danarse.

*Consulte la pagina 41 para
obtener mds instrucciones sobre

esta base de conexiones.

Base de conexiones de
LED de VENTILADOR
AMD
(AMD_FAN_LED1

de 4 contactos)

1
12VG R B

(consulte la pag. 1, n° 5)

La base de conexiones de LED de
VENTILADOR AMD se utiliza
para conectar el alagador de LED
RGB incluido con el disipador
AMD. La conexion del cable
permite a los usuarios elegir entre
diferentes efectos de iluminacion
de LED.

Precaucion: Nunca instale el
cable de LED del VENTILADOR
con la orientacidn incorrecta

ya que, de lo contrario, el cable
puede danarse.
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1 BBepeHne

Brarojapym Bac 3a mpuo6GpeTeHne HafieXKHOI MaTepiuHCKoII IaTel ASRock
B450M Pro4-F R2.0, BbiITycKaemMoli I0f; TOCTOAHHBIM CTPOTYM KOHTPOIEM
kommanuy ASRock. Orta MaTepuHCKas 1ata obecreyrBaeT BeMMKO/EIHYIO
IIPOU3BOANTETBHOCTD VI OTINYAETCA HaJIeKHOI KOHCTPYKIVE B COOTBETCTBIM C

Tpe6OBaHI/IHMI/I kommanuy ASRock B oTHOIIEHMY KayecTBa 1 JONTOBEYHOCTN.

o npuuure 06H06NEHUS CnEUUPUKAUUL HA MAMEPUHCKYIO NAGMPOPMY U HPOZPAMMHOZ0
Q obecneuenus BIOS codepicumoe HaCmosuie20 pyKosoocmea moxem Ovimy usmereHo 6e3

npedeapumenvozo yeedomnenus. IIpu usmerenul co0epiUMO20 HACIOAULE20 PYKOBOICNEA
€20 00H0671eHHAs 8epcust Gydem docmynHa Ha ee6-caitme ASRock 6es npedsapumensHozo
yeedomnerust. IIpu Heo6x00UMOCHU MeXHUUeCKOl NOO0ePHCKU, CBAZAHHOL C MAMEPUHCKOTL
NAAMotl, nocemume 6e6-caiim u HailoumMe Ha Hem UHPOPMAUUIO 0 MOOETIU UCNOTb3YeMOTL
samu mamepurckoii nnamot. Ha ee6-catime ASRock maxoie MOj#HO Hatimu camblil nocnednut
nepeuerv nodoepiucusaemvlx VGA-xapm u I[I1. Be6-catim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KoMmnnekT nocTaBku

* Marepunckas mwiara ASRock B450M Pro4-F R2.0 (dopm-daxrop Micro ATX)
* KpaTkoe pykoBozicTBO 10 ycTaHoBKe ASRock B450M Pro4-F R2.0

o Jluck ¢ I1O g ASRock B450M Pro4-F R2.0

e 1 9KpaH I1aHe/M C HOPTaMU BBOZIA-BbIBOJA

e 2 kabens nepenaun fanHbix Serial ATA (SATA) (npuobperatorcs OTeNbHO)

e 2 BunT 151 rHe3fa M.2 (Ipro6peTaoTcs OTAeNbHO)
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1.2 TexHNYeCKmne XxapakTepucTuKku

Mnarpopma

un

Yuncer

Mamatb

e dopm-dakrop Micro ATX
e CxeMa Ha OCHOBE TBEpPHOTEIbHBIX KOH/IEHCATOPOB

e Coker AMD AM4
* Digi Power design
e Cucrema nutanus 10

e AMD Promontory B450

e JIByxKaHanabHasA nmamATb DDR4

e 4rtHe3na DDR4 DIMM

¢ IIpomeccopsr AMD cepun Ryzen (Matisse) mofaep>KnBaoT
mopymu mamaTu DDR4 3200/2933/2667/2400/2133, ECC,
non-ECC u Unbuffered*

¢ IIpoueccopst AMD cepun Ryzen (Pinnacle Ridge)
nopaep>kuBarT Moy namsatu DDR4 3200+(0C)/2933
(0C)/2667/2400/2133, ECC, non-ECC u Unbuffered*

¢ IIpomeccopsr AMD cepru Ryzen (Picasso) moagep>kuBaoT
mopmynu mamaT DDR4 2933/2667/2400/2133, ECC, non-
ECC u Unbuffered*

e IIpoueccopst AMD cepun Ryzen (Summit Ridge)
nopaep>kuBaroT Moy namsatu DDR4 3200+(0C)/2933
(0C)/2667/2400/2133, ECC, non-ECC u Unbuffered*

o IIpomeccopsr AMD cepun Ryzen (Raven
Ridge) noanepxuBaroT Mopym mamsatu DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133, non-ECC un Unbuffered*

*IIns mpoueccopos cepun Ryzen (Picasso n Raven Ridge)
Mopynp namaT ECC noppep>kuBaeTcst TOIBKO IIPOLieccopaMu
PRO.

* NomonuuTenbHasA MH(OPMALus npefcTaBieHa B Crycke
coBmectumoit mamaATu (Memory Support List ) Ha Be6-caiite
ASRock. (http://www.asrock.com/)

* CBepieHN 0 TIOATep>KKe 9acToThl mamMATu AMD (ue

XMP) npezcrasiensl B tabnuue Ha crp. 22. C moppo6Hoit
nH(pOpMaIVell MOKHO 03HAKOMUTBCs B pasfene QVL Ha Be6-
caitre ASRock.

e MaxkcumanpHbii 06vem O3Y: 64 I'6

o [loppepxxa mopmyneit mamat XMP (Extreme Memory
Profile)

e [losonouennblie (15 MKM) KOHTaKTbI cioToB DIMM
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Cnotbl
pacwmpeHus

Tpadpunueckas
nopcucrema

IITI cepn AMD Ryzen (Matisse, Summit Ridge i Pinnacle
Ridge)
e 1 cnor PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:pexxnm x16)*
e 1 cmot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:pexum x4)
IITI cepunt AMD Ryzen (Picasso, Raven Ridge)
e 1 cnor PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:pexxnme x8)*
e 1 cnor PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:pexxnm x4)
IIIT cepnmt AMD Athlon
e 1 cmor PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:pexxume x4)*
e 1 cmot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:pexum x4)

* Iopep>KMBaIOTCA B KadeCTBe 3arpy304HbIX SSD-ucky Tuna
NVMe.

e 1 cmor PCI Express 2.0 x1

e Topmepxka AMD Quad CrossFireX™ i CrossFireX™

e Bcrpoennbiit Bupieoasantep AMD Radeon™ cepun Vega B
nponeccopax APU cepun Ryzen*
*QakTIIecKas Moyifiep>kKKa 3aBYCHUT OT IIPOIleccopa
e DirectX 12, nukcenpHble meiifepsr 5.0
e O6uuit 06beM MaMATH 110 ymomdannmio 2 I'b.
TTopmep)KMBaeTcsi MaKCUMa/IbHbII 001 06beM IaMATH
mo 16 T'b.
* JInsa MakcuManbHOro o61ero o6bema namatu 16 I'b
TpebyeTcst yCTaHOBUTD CUCTEMHYIO ITaMATh eMKOCThI0 32 I'B.
e Tpu Bupeossixona: D-Sub, DVI-D n HDMI
e Tloamep)kka pabOTHI C TPeMst MOHITOPAMU
e Ilogpepxuaercss HDMI 1.4 ¢ MakcuMaIbHbIM
pasperennem f0 4K x 2K (4096x2160) mpu gacrore
obroBneHns 24 Iy (3840x2160 mpu 30 Iix)
¢ Ilogpepxusaercsa DVI-D ¢ MakcuManbHbIM paspelieHneM
70 1920x1200 mpu 60 Iy
* Iloppmepxusaercsa D-Sub ¢ MakcuManbHBIM paspereHneM
10 1920x1200 rpu 60 Ity
* Tlomuepxmusatorcs Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ut/
nser), xvYCC 1 HBR (High Bit Rate Audio) gepes mopt
HDMI 1.4 (tpe6byetcs cootserctBytouit HDMI-mouuTOp)
e Tlopnepyxka cbyHKumn HDCP 1.4 yepes noptst DVI-D n
HDMI 1.4
¢ Iloppepixka BocpousBeseHus B pexxume Full HD 1080p
Blu-ray (BD) 4epes moptst DVI-D 1 HDMI 1.4
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3BYK

LAN

MopTbl BBOAaA-
BblBOAA Ha
3agHel naHenun

3anomMmuHawwme
ycTponcTea

¢ 7.1-KaHa/IbHBII 3BYK BbICOKOIT dyeTkocTn HD Audio ¢
3aIUTOl AaHHBIX (ayuokozek Realtek ALC892/897)
® 3amMTa OT MepenajoB HAMPKEHNA B 9MEKTPUYECKOI CeTH

* PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 M6ut/c

e Realtek RTL8111H

o Tlognepxusaercst mpobyxpueHne mo JIBC

e MoHuesaIuTa 1 3aluUTa OT 9MEKTPOCTATUIECKIX
paspszoB

o Tloamep)XnBaeTCs ONpefieNieHNe CeTeBOro Kabens

o Iloppepxusaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az

e Tlopnepxusaercsa PXE

e 1 mopt PS/2 mna Mprmm

e 1 mopt PS/2 pna xnmaBuaTypst

e 1 nopt D-Sub

e 1 nopr DVI-D

e 1 nmopr HDMI

e 2 nopra USB 2.0 (c 3auToIt OT 9/IEKTPOCTATUIECKUX
paspsaoB)

e 1Ilopt USB 3.2 Genl tun C (¢ 3amuroii ot
3MEKTPOCTATUYECKIX PA3PAMIOB)

e 4 nopros USB 3.2 Genl (c 3ammToli OT 37I€KTPOCTATYECKIX
paspsizios)

¢ 1 noprt JIBC RJ-45 ¢ nuankaropamu («AKTUBHOCTB/
Coepunenne» un «CKOPOCTb»)

e Pazpemsr HD Audio: nusneitasiit Bxop / pponransusie AC /
MUKPOGOH

¢ 4 mopta SATA3 co ckOpOCTbIO Iepefady AaHHbIX 6,0 [6nT/c,
nopgep>kka RAID (RAID 0, RAID 1 u RAID 10), NCQ,
AHCI u «rops19ero mofKIodeHs».
* O6uve kaHanet M2_2, u SATA3_3. Ec/ivt ncrionib3yeTcs OfuH
U3 9TUX [IBYX CIOTOB, BTOPOIT OyZieT OTK/IIOYEeH.
e 1 cnor Ultra M.2 (M2_1), mogpepxusaet mogyns M.2 PCI
Express Tima 2242/2260/2280 Bunots 5o Gen3 x4 (32 I'6ut/c)
(c Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge u Pinnacle
Ridge) ¢ xmogom M nnu Gen3 x2 (16 I'éut/c) (c Athlon
cepun APU).**
** [lopmep>XMBaKOTCA B KaueCTBe 3arpy304HbIX SSD-ucky Tuma
NVMe
** Iopmep>xuBaetcst komiieKT ASRock U.2.
e 1cnor M.2 (M2_2), noppep>xuBaeT Monyab M.2 SATA3
¢ xmovoM M Tumma 2230/2242/2260/2280 co cKopocTbio
nepepauy JaHHbIX 6,0 [6mT/C



Pasbembl

MapameTpbl
BIOS

KoHTponb
o6opyaoBaHuA
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¢ 1 xonogxa COM-nopra
e 1 xonogxa TPM
® ] KOJIO[IKa CBETOAVOAHOTO MHAMKATOPA IIUTAHNA 1
KOPITYCHOTO JIMHAMUKa
e 1 konopka cBetopuonHoit RGB-mmogcBeTkn
* TlopmepkuBaeTcs CBeTORMOAHAA TeHTa (MakcuMyMm 12 B/3 A,
CYMMapHOII MOIHOCTbIO 70 36 BT).
* 1 KOJIOfiKa aZipecyeMoli CBETOMOJHOM IIOICBETKI
* Tlopmep>xuBaeTcs CBeTORMOAHAA IeHTa (MakcuMyMm 5 B/3 A,
CYMMapHOI MOIHOCTbIO 1o 15 BT).
e 1 KOJIOZIKA /TSI TIOJIK/TFOYEHIISI CBETOVMO/HOIT TIO/ICBETKIA
BeHTHIATOpa AMD.
* Konopka Jyist MOJK/TF0YEHsI CBETOMMOJHON ITOJCBETKI
BeHTHNIATOpa AMD mOAepK1BaeT CBETOAMOSHbIE TeHTHI
MOIIHOCTBIO He 6ostee 36 Batt (3 A) u gyimHoiT 10 2,5 M.
® 1 pasbeM i BeHTIIATOpA oxnakaeHus 1111, 4-KOHTaKTHBII
* PazbeM IpOI[eCCOPHOTO BEHTU/IATOPA IO PXKIBAET
BEHTIWIATOP € HOTpeb/sieMbIM TOKOM He 6oree 1 A (12 Br).
* 1 pasbema JyI BEHTUIATOPA KOpiTyca (4-KOHTaKTHbII)
("YMHBIIT" perynaTop CKOpOCT! BEHTUIATOPA)
* IIna pazvemos CHA_FAN1 aBTOMaTm4ecku onpepenseTcs TUIL
MOJK/II0YEHHOTO BEHTU/IATOPA: 3- M/ 4-KOHTaKTHBIA.
¢ 1 paszpema I BEHTIIATOPA KOpITyca (3-KOHTaKTHbIIT)
e 1 paspbem nutanna ATX, 24-KOHTaKTHBIN
¢ 1 pasbem nurtaHuA 12 B, 8-KOHTaKTHbI
* | ayamopasbeM A IlepeHell MaHem
e 1 xonoxka USB mia nopxmoyenus sentuwiaTopa AMD co
CBETOJIMOIHOM ITOJICBETKOM
o 2 komopky USB 2.0 (4 mopra USB 2.0, ¢ 3auuroit ot
9/IEKTPOCTATUYECKIX PA3PSLOB)
e 1 xonopka USB 3.2 Genl (2 mopta USB 3.2 Genl)
(¢ 3ammMTOI OT 5MEKTPOCTATUYECKUX PASPSLOB)

e AMI UEFI Legal BIOS ¢ mopiep>kK0it MHOTOSI3bIYHOTO
rpagudeckoro nHTepderica

* Tlopmepxxka rexnonorun «Plug and Play»

e CoBMeCTMMOCTS C yIIpaB/IeHIeM SHepPronoTpebeHneM 1o
ACPI 5.1

o Iloppepxka ¢pyukiym JumperFree

o TloppepxmBaerca SMBIOS 2.3

® PerymupoBka HampspkeHnit DRAM

¢ JlaT4uk TemIeparypbl Ipoleccopa / Kopiyca

o TaxoMeTp BEHTWIATOPA OXIXIEHMs IIpoLeccopa /
KopIryca

¢ Tuxas pabora BEHTHIATOPA OX/TXK/IEHN TIpoLeccopa /
KopIIyca

* VIpaBjieHUe CKOPOCTBIO BpALleHN BEHTUIATOPA
OXJIaKJIeHNs ITpolieccopa / Kopiyca

¢ Konrposnb HanpsxeHnit: +12 B, +5 B, +3,3 B, Vcore
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OnepavunoHHble ¢ Microsoft® Windows® 10 (64-paspsignast)
cncrembl

CepTudukauyus e FCC,CE
o Cosmectumocts ¢ ErP/EuP (Heob6xopum 610K MUTaHusA,
cooTBeTcTBYyIolmii crannapty ErP/EuP)

* C dononHumenvHoti uHgpopmaueil 06 U30enuU MOIHO 03HAKOMUMbCA HA Beb-catime: http://www.asrock.com

Criedyem yuumoieamp, 4mo paseoH npoueccopa, 6Ko4as usmerenue Hacmpoex BIOS,
npumenenue mexuonozuu Untied Overclocking u uct HUe UHCMPY 06
A320HA HE3ABUCUMBLX NPOU3E00UMENetl, CONpssicer ¢ OnpedeneHHbiM puckom. Paseon

npoueccupa MOKCem CHU3UMb CMAOUNLHOCMb CUCEMbL UL dadce npuaecmu K
naspemaeﬂma ee KOMNOHeHmos8 u ycmpotlcme. Paseon npoueccopa ocyuiecmensiemcs
nonv3osamenem Ha coOOCMBEHHbLLL PHCK u 3a cobcmaeerHbitl cuem. Mol He Hecem
0mMBemcmeeHHOCb 34 603MONCHBLIL ymepé, 8bI36aHHDITL paseorom npoueccopa.
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1.3 YcTaHOBKa nepembluek

YcraHoBKa TIIEpEMbBIYEK ITOKa3aHa Ha PUCYHKE. HPI/I YCTaHOBKE II€PpEMBIYKI-KOIITa9Ka
Ha KOHTAKTBI IIEpEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmu TII€pEMbIYKa-KO/IMNA4Y0K Ha KOHTAKTbI HE

YCTaHOBJIEHA, TEPEMBIUKa «PA3OMKHYTa».

W W

Short Open

ITepembruxa copoca 3amkHyTa: Copoc Hactpoek CMOS
Hactpoex CMOS )-koHTakTHag  Pa3OMKHyTa: IT0 yMOmyaHiio
(CLRCMOS1)

HepeMbIuKa
(cMm. cTp. 1, Ne 18)

CLRCMOSI ucnioneayercs s yaanenus ganabix CMOS. Yto6sr copocnts u
OOHY/IUTD TApPaMeTPhbl CUCTEMbI Ha HACTPONKY 110 YMOMTYAHMIO, BBIK/TIOYNTE KOMIIBIOTEP
U U3B/IEKNTE OTK/IIOUNTE Kabe/lb IMTaHNA OT ICTOYHNMKA IMTaHuA. Beokpure 15 cexynp
¥ HaKVJTHOJ TTepeMBIUKOIl 3aMKHITe KOHTAKThI pagbeMa CLRCMOSI Ha 5 cexynp. He
cbpacoiBaiite HacTpoitku CMOS cpasy nocie o6noBnerns BIOS. ITpn HeobxopumocTi
copocuts HacTpoitku CMOS cpasy nocie o6noBneHns BIOS cHagyana mepesarpysure
CUCTeMY, a 3aTeM BBIK/IIOUMTE KOMIIbIoTep meper; copocom Hactpoek CMOS. YuTture,
4TO IAPOJIb, AT, BPeMs ¥ TPOGI/Ib I0/Ib30BATENIA N0 YMOTYAHMIO COPACHIBAIOTCSA
TOJIBKO B TOM CITy4ae, ecim ussedb b6arapero CMOS. IToce copoca Hactpoek CMOS He

3a0y/ibTe CHATb HAKMJIHYIO TIEPEMbIUKY.
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1.4 Konoakmun [Pa3beMbl, PaCnONIOKEHHDbIE Ha CUCTEMHON
nnare

A

Konogka cucremuoin

TIaHenm

(9-xonrakTHas, PANELI)
(cm. cTp. 1, Ne 13)

Pacnonoxcennvle Ha cucmemMHoiL naame KonooKu u paseemol HE siensiomcs nepemvluKamu.
HEycmuHaBnuBaﬁme HA 9MU KOIOOKU upasbeMm nepembmku-ica/maqxu. Yemanoexka
nepemvi4eK-Konna4Kkos Ha Imu KOMOOKU U pa3vemMvl MOHEM 6bl36aMb HEYCMPAHUMOE
noape}n‘beﬂue CUCMEeMHOLL naamabl.

IopknrounTe pacrnono>xeHHbIe
Ha KOpITyce BBIK/TI0YaTeN b
MUTaHNA, KHOIKY
nepe3arpysKku ¥ MHAUKATOp

COCTOSIHUSA CUCTEMBI K 9TOM

HDLED+ KOJIOfIKE B COOTBETCTBUM C
pacrpefienieHieM KOHTaKTOB,
npuBefieHHbIM Hke. Ileper
MOAK/II0YEHEM Kaberei
OTpefieNnTe TIOMOKUTENbHBIN 1

OTpMHaTEHthIi[ KOHTAKThI.

PWRBTN (xnonka numanus):
TTooxnioueHue KHONKU NUMAaHUs, PACNONONeHHOI HA nepedHeil nanenu Kopnyca. Moo
HACMPOumy nopsA00K BbIKNIOHEHUS CUCEMDbL C UCNONIb30BAHUEM KHONKU NUMAHUAL.

RESET (xnonka nepezazpysxu):

TTooxnioueHue KHONKU nepe3azpy3Ki CUCMeMbl, PACNONIONEHHO HA nepedHell naHeau Kopnyca.
Hasmume KHONKy nepe3azpysku, 4mo0vi nepe3anycmumo KOMnolomep, ecii OH 3asuc U
HOPMa/lebﬂ; 3aﬂyEK HEB0O3MOMEH.

PLED (c6emo0uo0mviii uHOUKAMOP NUMaHus cCucmemot):

TTooxniouenue UHOUKAMOoPa COCMOAHUS, PACHOZIONEHHO20 HA hepedHell naHeau Kopnyca.
Ceemoduodnvlil uHOUKamop 2opum, K020a cucmema pabomaem. Koeda cucmema Haxodumcs 8
pedxcume oxcudarnus S3, ceemoouod mueaem. Kozda cucmema HaxoOUmcs 8 pescume onuoaHus
S4 unu svixnoena (S5), c6emoduod He zopum.

HDLED (c 7] PP JHeecmK0zo Oucka):
Ilookniouerue c6emoduo0H020 UHOUKATNOPA PAGOMbL HeCmK020 OUCKA, PACNONIONEHHO020 HA
nepedreti nanenu. CéemooduoOHvLil UHOUKAMOP 20pUM, K020a HeCmKULl OUCK BbLNONHACM

CHUMBLBAHUE UIU 3ANUCH OAHHDLX.

Ilepednsist nanenv moxcem Gbimp PasHOLL HA PASHBLX KOPHYCAX. B 0cHoBHOM nepedmss namens
8KII0UAEN 8 Ce05T KHONKY NUMAHUS, KHONKY Nepe3azpy3Ku, C8emodUoOHbLIl UHOUKAMOP
NUMAanHUs, c6emoOU0OHbII UHOUKAMOP PAGOMbL HechKo20 Oucka, ounamux u m. 0. Ilpu
nOOKIOHeH U nepeodHell naHenu K amoii Kono0Ke npasuivHo noOKm0Uaiime nposooa Kk
KOHmMaKmam.




B450M Pro4-F R2.0

Konogka cBeTonomHoro SPEAKER ITpenHasHaveHa s

DUMMY
VHMKATOPA MUTaHWA U DUMMY TIOK/TIOYEH ST CBETOMIMOTHOTO
IMHaMMKA KopIryca oV | VMHIMKATOPA MUTAHWUA U
(7-KoHTaKTHas, ; O JVMHaMMKa KOpITyca.
SPK_PLED1) I |

PLED+
(cm. cTp. 1, Ne 14) PLED+
PLED

Pazpemsr Serial ATA3 | OTH YeTbIpe pasbeMa
(SATA3_1: SATA3 npeiHa3Ha4YeHbI /1A

cm. cTp. 1, Ne 12)

(BepxHuit)
(SATA3_2:
cm. crp. 1, Ne 11)

SATA3_1 SATA3_3

([ —
—] I——]

SATA3_2 SATA3_4

(Hyoxuamin)

(SATA3_3:

oM. cTp. 1, Ne 9) (Bepxuuit)
(SATA3_4:

cm. crp. 1, Ne 10)

(Hyoxuamin)

nopkmouenns kabeneit SATA
BHYTPEHHIX 3a[IOMJHAIOLINX
YCTPOJICTB Ji/IA TIepefadl JaHHBIX
€O CKOPOCTBIO 10 6,0 T'6urt/c.

* O6uue kananb M2_2, n
SATA3_3. Ecnu ucnonbsyercs
OJIVIH U3 3TUX JIBYX CJIOTOB,

BTOpOIt 6yIeT OTK/TIOUeH.

Konogka USB s
GND

TIOKTIOYEHMA .

BeHTUAATOPa AMD P-

. USB_PWR
CO CBETOJMOTHO ;
TIOJICBETKOL
(4-xonrakrtHas, USB_7)

(em. cTp. 1, Ne 8)

ITa KOMoAKa CITYKNUT J/I
ToAK/IoYeHnsA pasbema USB
Ha kynepe AMD SR3.

Komnogxu USB 2.0 USB_PWR
(9-xonTakToB, USB_3_4) T
(cm. cTp. 1, Ne 16)
(9-xonraktHasa, USB_5_6) 1
(cm. cTp. 1, Ne 17)

P-
USB_PWR

Ha marepunckoit nate
VIMEEeTCS JiBe KOMOMKIA.
Kaxxgas komogka USB 2.0

TIOAAEPKMBAET [IBa IIOPTA.
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Komonku USB 3.2 Genl

Vbus

Ha MaTepMHCKOI‘;I IU1aTe UMEETCA

Vbus IntA_PB_SSRX-
(19-KoHTaKTHa, IntA_PA_SSRX- ima_pe_ssrxr OJTHA KoJofika. Kaykziast konmopika
IntA_PA_SSRX+ GND
USB3_67) GND IntA_PB_SSTX- USB 3.2 Genl nogjep>xuBaet sa
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
(CM. cTp. 1, Ne 7) IntA_PA_SSTX+ GND nopTa.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
T
7 GND
AypyoKomnofKa repeHeit Presences Sra KO/IofKa IIpefHa3HauyeHa
TTaHe/n ‘ "ouuem JULSL TIOIK/TIOYE€H ST
(9-KOHTaKTOB, |O |O ayAMOYCTPOJICTB K IepefHert
HD_AUDIO1) ! QUOIQ ayIuonaHes.
‘ [ Tour2_t
(M. cTp. 1, Ne 23) J_SENSE
out2 R
MIC2_ R
MIC2_L

1. Ayduocucmema 6bic0K020 paspeuieruss nodoepicusaen PyHKyu0 pacnosHA6aHUs pasvema,
HO 0711 e NPABUIbHOIL Pabombl Heo6xX00UMO, 4mMobbL NPosoO NAHeNU KOPHYca no0depiUsas

nepedawy cuzranos HDA. VincmpyKuuu no ycmanoske cucmembi CM. 6 ImMom pyKoeodcmee

u pyxosodcmee Ha Kophyc.

2. IIpu ucnonvsosanuu ayouonarenu AC’97 nodknouume ee k ayouokonooke nepeoHer

naenu, Kak ykazaxo oasuee:

A. ITooknouume Mic_IN (MIC) xk MIC2_L.

B. Iooxnmouume Audio_R (RIN) x OUT2_R, Audio_L (LIN) xk OUT2_L.

C. ITookniouume nposod 3azemnenus (GND) k konmaxmy 3azemnenus (GND).

D. Konmaxmot MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yiomcs monvko ons ayouonaHeni 6vic0K020
paspewenus. IIpu ucnonvsosanuu ayouonanenu AC'97 ux nooko4ams He HyjiHo.

E. Ymo6vt axmusuposamv nepednuii mukpooH, nepeiidume Ha éxnadxy FrontMic nanenu
ynpasnenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume (Ipomkocmo

3anucu,).

PasbeMbl BEeHTUISITOPOB
Kopiyca

(4-xoHTaKTa,
CHA_FAN1)

(M. cTp. 1, Ne 24)

(3 KOHTAKTOB,
CHA_FAN2)
(em. cTp. 1, Ne 15)

FAN_SPEED_CONTROL

CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED

ITpenHasHaueHBI /LA
MOJIK/TI0OYeH NS Kaberein
PpasbeMOB BEHTUIATOPOB
U TIOZIK/TIOYEHIII YePHOTO

IIpOBOJiA K 3a3€MJIEHIIO.
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Pasbem ITa MaTepuHCKas IUIaTa CHabKeHa
FAN_SPEED
BEHTUIATOpPA FAN_VOLTAGE_CONTROL 4-KOHTaKTHBIM PpaspeMoOM 114
GND FAN_SPEED_CONTROL
OXJTAXKOECHU A MaTIOLHny[I]_leI‘O BeHT]/UIfITOpa
rpoieccopa L LIII. Ecriu BBI cobupaeTech
1 2 4
(4-xonrakra, CPU_FAN1) MOK/IIOYNTD 3-KOHTaAKTHBIN
(em. cTp. 1, Ne 2) BEHTWIATOP OX/TAXKAEHNS

HPOLeCCOpa, IOAK/II0YAIITe ero K

KOHTaKTam 1-3.

Pazpem nurannsa ATX 12 [0 24 Jra MaTepyHCKas I1aTa
(24-xoHTaKTa,
ATXPWRI1)
(M. cTp. 1, Ne 6)

OCHallleHa 24-KOHTAaKTHBIM
paszbemom mmrarust ATX. Yro6s!
UCNO0/b30BaTh 20-KOHTAKTHBIN

pasbem muraHusa ATX,

1 |00f 13 TIOIK/IIOYNTE €ro BJO/Ib KOHTAKTa

1 u xoHTaKTa 13.

PasbeMm nuraHms ITa MaTepMHCKas IIata
8 5
ATX 12 B cHab)keHa 8-KOHTAKTHBIM
Uty
(8-xonTakToB, ATX12V1) O] pasbemoM muranusa ATX

(em. cTp. 1, Ne 1) 12 B. Y1065I UCIIOTH30BATH
4-KOHTaKTHbI} pagbeM NUTAHUA
ATX, nmogkimodnuTe ero BIOIb

KOHTaKTa 1 1 KOHTaKTa 5.

Komomka Konongxa COM1 nopaepxusaer
TIOC/Ief{OBaTeIbHOIO OPTa
(9-konTakTHasgz, COM1)

(cMm. cTp. 1, Ne 19)

TIOAK/IIOYEHNE MOTYIIS

IIoCnmefoBaTe/IbHOro MopTa.

Konogka TPM
(17-xonTtakros, TPMS1)
(em. cTp. 1, Ne 20)

ITOT paszpem obecrednBaeT
nopepKKy cucremsl Trusted
Platform Module (TPM), xotopas

crioco6Ha 06ecreynThb HaleXKHOe

XpaHeHue Kmoueit, 1udpoBbix

GND —}

tO|O4— GND
SERIRQ # —O |O4—+3VSB
O
GND —O[Ol— LADO
HO|O— +3V
LAD2 —(O|Of— LAD3
O[O PcirsT #
[O[O1- FrRAME
AND —O | Of— PCICLK

SMB_DATA_MAIN —

cepTnnKaTOB, MaponIeit n

S_PWRDWN # —

mauubix. Cucrema TPM taxoke

SMB_CLK_MAIN —}

TIOBBIIIAET YPOBEHD CETEBOM
6€30I1acHOCTH, 3aLUIIAEeT
111pOBBIE NIEHTUPUKATOPDI
u obecreunBaer 1eI0CTHOCTh

TIaTOPMBIL.
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Kornoika cBeTopopHoi
RGB-nopcBeTkn 12VG R B
(4-xoHTaKTHas,

RGB_HEADERI1)

(Cm. crp.1, Ne 21)

Konopka cBeTommogHo
RGB-nopcBeTKY CITy>KUT [/
HOJK/IIOYEHVIS Y/IMHUTEILHOTO
kabensa ceeropmonHoi RGB-
IIO[ICBETK, KOTOPasi IO3BOJIAET
peanusoBarh pasInyHbIe
cBeTOBbIE 3P PEKTHI.

Baumanmne! Kareropmyeckn
3aIpelaeTcsa NOAKIIYATh
Kabenpb cBeToanogHoit RGB-
TOACBETKH C HApyIIeHIeM
IO/LIPHOCTY, TAK KaK 9TO MOXKET
IIPUBECTH K ero MOBPEeKAEHIIO.
* [lonomHUTeIbHbIE CBEIeHUS

00 MCII0/Ib30BAHNUM ITUX JBYX

KOJIOIOK CM. Ha cTp. 40.

KOJIOfIKa ajipecyeMoii

CBETOJIMO/THON TTOICBETKI 1

(3-xOHTaKTHas, GND
DO_ADDR

ADDR_LEDI) vouT

(em. cTp. 1, Ne 22)

9Ta KOMOZIKA CITYKUT Ji/is
HOAK/TIOYEHVA YIMHUTETBHOTO
kabesust ajpecyemMoit
CBETOJVOHOI TIOICBETKIL,
KOTOpas M03BO/IAET peann3oBaTh
PpasmMuHbIe CBETOBBIE 9D PEKThI.
Buumanmne! Kareropuyeckn
3aIpelaeTcsa MOAKIIYATh
Kabenp ajipecyemoit
CBeTOJVIOTHOVI IIOJCBETK C
HapylIeHneM NOIAPHOCTH, TaK
KaK 9TO MOXKET IPUBECTH K €r0
TOBpPEX/EHNIO.

* IlononHuUTENbHbIE CBEJEHU 06
VICIIO/Ib30BAHNM 9TOJ KOTIOAKM
CM. Ha cTp. 41.
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Konopgka mis
TIOJK/TIOYEeH NS
CBETOIMO/HOI IOJICBETKI
BeHTUAATOpPa AMD.
(4-xOHTaKTHas,
AMD_FAN_LED1)

(Cm. crp.1, Ne 5)

12V G R B

Kornopxa mis nopkmodenus
CBETOJVIOJIHOI TOJCBETKI
BeHTUAATOpAa AMD Cnyxut s
TIOAIK/TIOYEHN S YITMHUTENTbHOTO
KabeIs1 CBETOAMOIHON
RGB-nopcBeTKy, KOTOPBIIt
nocras/sercs ¢ Kynepom AMD.
IToAK/II0UMB 3TOT Kabe/lb, MOXKHO
pasin4Hble CBeTOBbIE 3P (EKTHI.
Banmanne! Kareropuyeckn
3anpenaercs MOAKII0YaTh
Kaberb CBeTOIMOTHOI
TIO/ICBETKN BEHTUIATOPA C
HapyIIeHNeM IOTAPHOCTH, TaK
KaK 3TO MOKET IPUBECTH K €T0

MOBPEXKAEHNIO.
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1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae ASRock B450M Pro4-F R2.0, uma confiavel placa
mae ASRock produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa
principal oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade

com o compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

contetido deste manual estard sujeito a alteragdes sem aviso prévio. No caso de ocorrerem

Q Como as especificacoes da placa principal e o software do BIOS poderdo ser atualizados, o

modificagdes neste manual, a versdo atualizada estard disponivel no site da ASRock sem
aviso prévio. Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite o
nosso site para obter informagoes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé
também poderd encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site
da ASRock. Site da ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

e Placa-mae ASRock B450M Pro4-F R2.0 (Micro ATX Form Factor)
¢ Guia de Instalagdo Répida da ASRock B450M Pro4-F R2.0

e CD de Suporte do ASRock B450M Pro4-F R2.0

e 1x Painel de E/S

e 2 x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

e 2 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)
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1.2 Especificacdes

Plataforma e Micro ATX Form Factor

¢ Design de condensador solido

CPU e Soquete AMD AM4
¢ Digi Power design

e Design com 10 fases de alimentagdo
Chipset e AMD Promontory B450

Memoéria * Tecnologia de memoria DDR4 de dois canais

e 4x Slots DIMM DDR4

e CPUs série AMD (Matisse) suporta DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & ndo-ECC, memdria un-
buffered*

e CPUs série AMD (Pinnacle Ridge) suporta DDR4 3200+(OC)/
2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & nao-ECC, memdria un-
buffered*

e CPUs série AMD (Picasso) suporta DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC & nao-ECC, memoria un-buffered*

e CPUs série AMD (Summit Ridge) suporta DDR4 3200+(OC)/
2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & nao ECC, memoria un-
buffered*

e CPUs série AMD (Raven Ridge) suporta DDR4 3200+(OC)/
2933/2667/2400/2133 nao ECC, memoria un-buffered*

* Para CPUs série Ryzen (Picasso e Raven Ridge), ECC s6 é supor-
tado com CPUs PRO.

* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da
ASRock para obter mais informagao. (http://www.asrock.com/)

* Por favor, consulte a pagina 22 para a tabela para suporte de
frequéncia de memoria AMD nao XMP. Para mais detalhes, con-
sulte 0 QVL no website da ASRock.

¢ Capacidade maxima da memoria do sistema: 64GB

¢ Suporta médulos de memoria Extreme Memory Profile (XMP)

¢ Contato em Ouro 15 nos slots DIMM
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Slot de ex-
pansao

Graficos

CPUs AMD Série Ryzen (Matisse, Summit Ridge e Pinnacle
Ridge)
¢ 1 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x16)*
¢ 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)
CPUs AMD Série Ryzen (Picasso, Raven Ridge)
¢ 1 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x8)*
¢ 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)
CPUs AMD Série Athlon
¢ 1 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x4)*
¢ 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao
¢ 1 xslots PCI Express 2.0 x1
e Suporta AMD Quad CrossFireX™ e CrossFireX""

e AMD Radeon" Integrado Série Vega Gréficas na Série Ryzen
APU*
* Suporte atual pode vairar por CPU
e DirectX 12, Pixel Shader 5.0
e Memoria compartilhada padrao 2GB. Memdria compartilhada
max suporta até 16GB.
* A memoria compartilhada max de 16GB requer 32GB de
memoria de sistema instalado.
e Trés opgoes de saida de graficos: D-Sub, DVI-D e HDMI
e Suporta configuragao com trés monitores
e Suporta HDMI 1.4 com resolugdo max. até 4K x 2K (4096x2160)
@ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz
e Suporta DVI-D com resolu¢do méxima de até 1920x1200 @
60Hz
e Suporta D-Sub com resolugiao maxima de até 1920x1200 @
60Hz
e Suporta Auto sincronizagao labial, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI 1.4 (E
necessario um monitor compativel com HDMI)
e Suporta HDCP 1.4 com Portas DVI-D e HDMI 1.4
¢ Suporta reprodugio Full HD 1080p Blu-ray (BD) com Portas
DVI-D e HDMI 1.4
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Audio ¢ Audio HD de 7.1 canais com protegdo de contetdo (Codec de
audio Realtek ALC892/897)

¢ Suporta Protegao de Sobretensao

LAN e LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s PCIE x1
* Realtek RTL8111H
e Suporta Wake-On-LAN
* Oferece Suporte a Protegio de Relimpago/ESD
e Suporta Detecgao de Cabo LAN
o Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
e Suporta PXE

E/S do painel ¢ 1x Porta PS/2 para mouse
posterior ¢ 1x Porta PS/2 para Teclado
e 1xPorta D-Sub
e 1x Porta DVI-D
e 1x Porta HDMI
e 2x Portas USB 2.0 (Suporta Protegao ESD)
e 1xPorta USB 3.2 Genl Tipo C (Suporta Protegao ESD)
e 4x Portas USB 3.2 Genl (Suporta Protegao ESD)
e 1xPorta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE

VELOCIDADE)
e Fichas de daudio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal /
Microfone
Armazena- ¢ 4 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suportaRAID (RAID 0, RAID 1,
mento e RAID 10), NCQ, AHC e Conexao a Quente*

*M2_2, e SATA3_3 compartilham vias. Se qualquer um deles estiver
em uso, o outro serd desativado.
¢ 1x Soquete Ultra M.2 (M2_1), suporta Tecla M Key tipo
2242/2260/2280 M.2 PCI Express modulo até Gen3 x4 (32 Gb/
s) (com Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge e Pinnacle
Ridge) ur Gen3 x2 (16 Gb/s) (com Athlon Série APU)**
** Suporta NVMe SSD como discos de inicializagao
** Suporta Kit ASRock U.2
¢ 1x Soquete M.2 (M2_2), suporta médulo Chave tipo
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6,0 Gb/s
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Conector

Fungoes da
BIOS

Monitor de
hardware

SO

e 1x Suporte porta COM
¢ 1 x Plataforma TPM
e 1x LED de alimentagio e Cabegote de Autofalante
e 1x Cabegote de LED RGB
* Suporta no total até 12V/3A, Tira de LED de 36W
¢ 1 x Plataforma de LED Ajustével
* Suporta no total até 5V/3A, Tira de LED de 15W
¢ 1 x Cabegote de LED Fan AMD
* O suporte de LED do ventilador AMD suporte tiras de LED de
carga maxima de 3A (36W) e comprimento ate 2,5M.
¢ 1 x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU
de alimentagdo méxima 1A do ventilador (12W).
¢ 1 conectores ventilador chassis (4 pinos) (Controle de
Velocidade da Ventoinha Inteligente)
* CHA_FANI1 podem detectar automaticamente se ventoinha de 3
pinos ou 4 pinos estd em uso.
¢ 1 conectores ventilador chassis (3 pinos)
¢ 1 x Conector alimentagiao ATX 24 pinos
¢ 1 x Conector de energia 8-pinos 12V
¢ 1 x Conector de dudio do painel frontal
¢ 1 x Plataforma AMD LED Fan USB
¢ 2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 4 portas USB 2.0) (Suporta
Protegdo ESD)
¢ 1 x Plataforma USB 3.2 Genl1 (Suporta 2 portas USB 3.2 Gen1)
(Suporta Protegdo ESD)

* AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI
* Suporta “Plug and Play”

e ACPI 5.1 compativel com eventos de despertar
 Suporta jumperfree

e Suporte SMBIOS 2.3

¢ Multi-ajuste de Voltagem da DRAM

e Sensor de temperatura da CPU/Gabinete

e Tacometro da Ventoinha da CPU/Gabinete

¢ Ventilador silencioso de CPU/Chassis

¢ Controle de multi velocidade da Ventoinha da CPU/Gabinete
¢ Monitoramento da tensdo: +12V, +5V, +3,3V, Vcore

e Microsoft® Windows® 10 64-bit
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Certificagoes e FCC,CE

* Preparada para ErP/EuP (é necessdria uma fonte de alimen-
tagdo preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagoes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste
A das definigoes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagao

de ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade
do sistema ou mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele

deve ser realizado por sua conta e risco. Nao nos responsabilizamos por possiveis danos
causados pelo overclocking.

Portugués
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sao configurados. Quando a tampa do
jumper ¢ colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se ndo for colocada uma tampa de

jumper nos pinos, o jumper é "Aberto".

W W

Short Open
Apagar o Jumper CMOS Curto: Apagar CMOS
(CLRCMOS1)

Jumper de 2 pinos Abrir: Padrao
(ver p.1,N.2 18)

CLRCMOSI permite que vocé apague os dados no CMOS. Para apagar e reinicializar os

parametros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e desplugue a

tomada da alimentagao. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa de jumper para

fazer curto dos pinos no CLRCMOSI por 5 segundos. No entanto, ndo apague o CMOS

logo apds ter realizado a atualizagao da BIOS. Se vocé precisar apagar o CMOS logo

apds ter terminado uma atualizagao da BIOS, devera primeiro iniciar o sistema e voltar
a encerra-lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe que a senha, data, hora e perfil

padrao do usudrio serdo apagados so se a bateria CMOS for removida. Por favor, ndo se

esquega de retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Suporte do painel de

sistema

(PAINEL1 de 9 pinos)

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre
estes terminais e conectores Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird
causar danos permanentes a placa-mae.

Ligue o botdo de alimentagio,
o botdo de reinicializacdo e o
indicador do estado do sistema

(ver p.1,N.2 13) 1 no chassi deste suporte, de
acordo com a descri¢ao abaixo.
HDLED- . I
HDLED+ Observe os pinos positivos e

negativos antes de conectar os
cabos.

PWRBTN (Botio de alimentagdo):
Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma
para desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

RESET (Botdao de reinicializagio):

Conecte o botdo de reinicializagao no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de
reinicializagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio
normal.

PLED (LED de alimentagao do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentacdo no painel frontal do chassi. O LED ficard
aceso quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sis-
tema estiver nos estados de suspensdo S3. O LED ficard desligado quando o sistema estiver
no estado de suspensdo S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard
aceso quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel
frontal consiste principalmente em um botdo de alimentagdo, um botdo de reinicializagdo,
um LED de alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao
conectar seu modulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios
e 0s pinos correspondem de forma correta.
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LED de alimentagéo e
Cabecote de Autofalante
(SPK_PLEDI de 7 pinos)
(ver p.1, N.2 14)

SPEAKER

DUMMY
DUMMY
+W

Conecte o LED de alimentagdo
do chassi e o autofalante do

chassi a este cabegote.

Conectores série ATA3 o =] < Estes quatro conectores SATA3

(SATA3_1: g g suportam cabos de dados

ver p.1, N.° 12) (superior) & & SATA para dispositivos de

(SATA3_2: ;| R $| armazenamento interno com

ver p.1, N.° 11) (inferior) E I- |- E uma taxa de transferéncia de

(SATA3_3: o == o dados de até 6,0 Gb/s.

ver p.1, N.° 9) (superior) *M2_2,eSATA3 3

(SATA3_4: compartilham vias. Se

ver p.1, N.° 10) (inferior) qualquer um deles estiver em
uso, 0 outro serd desativado.

Plataforma AMD LED Fan Este cabegote é utilizado para

USB iND conectar o conector USB ao

(USB_7 de 4 pinos) P- Dissipador de calor AMD SR3.

(ver p.1,N.°8) 0 e

Plataformas USB 2.0 - Ha dois cabegotes nesta placa-

b

(USB_3_4 de 9 pinos)
(ver p.1, N.° 16)
(USB_5_6 de 9 pinos)
(ver p.1,N.217)

P-
USB_PWR

mae. Cada suporte USB 2.0

pode suportar duas portas.




Plataforma USB 3.2 Genl
(USB3_67 de 19 pinos)
(ver p.1,N.27)

Vbus.

Ha um cabegote nesta placa-mae.
Cada suporte USB 3.2 Genl pode

suportar duas portas.

Suporte de audio do painel
frontal

(HD_AUDIOL1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.°23)

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND

GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND

GND IntA_PB_D-

IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
GND
PRESENCE #
MIC_RET
OUT_RET
1 0] (¢} (¢}
[ Tour2_t
J_SENSE
out2 R
MIC2_R
MiC2_L

Este suporte destina-se a
conexao dos dispositivos
de dudio no painel de dudio

frontal.

1. O Audio de alta definicdo suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi
Q deverd suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugoes no nosso
manual e no manual do chassi para instalar o seu sistema.
2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o no terminal de dudio do painel frontal de
acordo com os passos abaixo:
A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte o Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte a ligagao Terra (GND) a Terra (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé ndo precisa
ligd-los ao painel de dudio AC’97.
E. Para ativar o microfone frontal, vd a guia “Microfone Frontal” no painel de controle
Realtek e ajuste o “Volume de gravagao”.

Conectores da Ventoinha
do Chassi

(CHA_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1,N.2 24)

(CHA_FAN?2 de 3 pinos)
(ver p.1,N.2 15)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED

Por favor, conecte os cabos do

ventilador aos conectores do

ventilador e corresponda o fio

preto no pino terra.

B450M Pro4-F R2.0
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Conector da
Ventoinha da CPU
(CPU_FAN1

de 4 pinos)

(ver p.1,N.22)

FAN_VOLTAGE_CONTROL

Esta placa mae inclui um conec-

FAN_SPEED_CONTROL tor de ventilador da CPU (Venti-

lador silencioso) de 4 pinos.
Se vocé pretende conectar um
ventilador da CPU de 3 pinos,

por favor, conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de alimentagao

ATX

(ATXPWRI de 24 pinos)

(ver p.1,N.°6)

Esta placa-mae inclui um conec-
tor de alimenta¢do ATX de 24
pinos. Para utilizar uma fonte de
alimentagdo ATX de 20 pinos,

introduza-a no Pino 1 e Pino 13.

Conector de alimentagao

de 12V ATX
(ATX12V1 de 8 pinos)
(ver p.1,N.o 1)

Esta placa-mae inclui um conec-
tor de alimentac¢do de 12V ATX
de 8 pinos. Para utilizar uma fonte
de alimentagdo ATX de 4 pinos,

introduza-a no Pino 1 e Pino 5.

Suporte da porta serial
(COML1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.2 19)

Este suporte COM1 recebe um

mddulo da porta serial.

Suporte TPM
(TPMS1 de 17 pinos)
(ver p.1, N.° 20)

Ol —+3vse
Ol— LADo
Ol PCIRST #
O}— FRAME
O} paicLk

Of4— +3V

Ol— LAD3

O]— 6nD

GND
SERIRQ #
S_PWRDWN #

GND
LAD1
LAD2

ans

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN

Este conector suporta um
sistema com Modulo de
Plataforma Confiavel (TPM), que
pode armazenar com seguranga
chaves, certificados digitais,
senhas e dados. Um sistema
TPM também ajuda a melhorar
a seguranga de rede, a proteger
identidades digitais e a garantir a

integridade da plataforma.
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Cabecote de LED RGB Cabegote RGB LED é usado para

(RGB_HEADERI de 4 12V G R B conectar o cabo de extensio
pinos) de LED RGB que permite aos
(ver p.1,N.°21) usudrios escolher entre vérios efei-

tos de iluminag¢do LED.

Ateng¢ao: Nunca instale o cabo
RGB LED na orientagao errada;
caso contrario, o cabo pode ser
danificado.

*Consulte a pagina 40 para mais

instrugdes sobre estes dois ca-

begotes.
Plataforma de LED Esta plataforma é usada para
Ajustavel ' I?%I:L%L conectar caboi de extensdo
(ADDR_LEDI1 de 3 pinos) DO_ADDR Ajustavel de LED que permite aos
(ver p.1,N.°22) vour usudrios escolher entre vérios efei-
tos de iluminagédo de LED.
Ateng¢ao: Nunca instale o cabo de
LED Ajustavel na orientagao er-
rada, caso contrario o cabo pode
ser danificado.
* Consulte a pagina 41 para obter
mais informagdes sobre esta plata-
forma.
Cabecote de LED FAN . Cabegote de LED FAN AMD ¢é
AMD 12V G R B usado para conectar o cabo de
(AMD_FAN_LED1 de 4 extensdo de LED RGB que vem
pinos) com dissipador de calor AMD.
(ver p.1,N.° 5) A conexdo de cabo permite aos

usudrios escolher entre vérios efei-
tos de iluminagédo de LED.
Ateng¢ao: Nunca instale o cabo
FAN LED na orientag¢ao errada;
caso contrario, o cabo pode ser

danificado.
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gtéwnej ASRock B450M Pro4-F R2.0, niezawodnej pyty
gléwnej produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme ASRock, rygorystyczng
kontrolg jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidng konstrukcje,
spelniajaca zobowiazanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o wysokiej jako$ci i

wytrzymatosci.

Poniewaz specyfikacje plyty gtownej i oprogramowanie BIOS mogg zosta¢ zaktualizow-
ane, zawartos¢ tego podrecznika moze zostac zmieniona bez powiadomienia. W przypad-
ku jakichkolwiek modyfikacji tego podrecznika, zaktualizowana wersja bedzie dostepna
na stronie internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wymagana jest pomoc
techniczna w odniesieniu do tej plyty glownej, nalezy odwiedzic strong internetowg w
celu uzyskania specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej
ASRock, mozna takze pobra¢ liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona
internetowa ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Zawartosc opakowania

¢ Plyta gléwna ASRock B450M Pro4-F R2.0 (Wspdlczynnik ksztaltu Micro ATX)
e Skrdcona instrukeja instalacji ASRock B450M Pro4-F R2.0

e Pomocnicza plyta CD ASRock B450M Pro4-F R2.0

¢ 1x ostona panelu Wejécia/Wyjscia

¢ 2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

e 2 x $ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)
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1.2 Specyfikacje

Platforma * Wspolczynnik ksztattu Micro ATX

¢ Konstrukcja kondensatorami statymi

CPU ¢ Gniazdo AMD AM4
¢ Digi Power design

* Sekcja zasilania 10 Power Phase Design
Chipset e AMD Promontory B450

Pamiec » Technologia pamieci Dual Channel DDR4

* 4x gniazda DDR4 DIMM

o Seria CPU AMD Ryzen (Matisse) z obstuga DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC, pamie¢ niebu-
forowana*

e Seria CPU AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) z obstugg DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC,
pamie¢ niebuforowana*

e Seria CPU AMD Ryzen (Picasso) z obstuga DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC, pamie¢ niebuforowa-
na*

o Seria CPU AMD Ryzen (Summit Ridge) z obstuga DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC,
pamie¢ niebuforowana*

o Seria CPU AMD Ryzen (Raven Ridge) z obstuga DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 nie-ECC, pamie¢ niebu-
forowana*

* Dla serii CPU Ryzen (Picasso i Raven Ridge), ECC jest
obstugiwana tylko z CPU PRO.

* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej
ASRock w celu uzyskania dalszych informacji.
(http://www.asrock.com/)

* Patrz tabela obstugi czestotliwosci dla pamieci non-XMP
AMD znajdujgca sie na stronie 22. Dodatkowe informacje
mozna znalez¢ w QVL na portalu internetowym ASRock.

o Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 64GB

¢ Obstuga moduléw pamieci Extreme Memory Profile (XMP)

e 15 pozlacane styki w gniazdach DIMM
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Gniazdo rozsz-
erzenia

Grafika

Procesor serii AMD Ryzen (Matisse, Summit Ridge oraz
Pinnacle Ridge)

¢ 1 x gniazdo PCI Express 3.0 x 16 (tryb PCIE2:x16)*

¢ 1 x gniazdo PCI Express 2.0 x16 (tryb PCIE3:x4)
Procesor serii AMD Ryzen (Picasso, Raven Ridge)

¢ 1 x gniazdo PCI Express 3.0 x 16 (tryb PCIE2:x8)*

¢ 1x gniazdo PCI Express 2.0 x16 (tryb PCIE3:x4)
Procesor serii AMD Athlon

¢ 1x gniazdo PCI Express 3.0 x 16 (tryb PCIE2:x4)*

1 x gniazdo PCI Express 2.0 x16 (tryb PCIE3:x4)

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych
¢ 1 x gniazdo PCI Express 2.0 x1
e Obstuga AMD Quad CrossFireX" i CrossFireX"™

e Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon™ serii Vega w
APU serii Ryzen*
* Rzeczywista obstuga zalezy od CPU
¢ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
* Pamigc wspotdzielona, domyélnie 2GB. Maksymalnie
pamiec¢ wspotdzielona obstuguje do 16GB.
* Maksymalna pamie¢ wspéldzielona 16GB wymaga
zainstalowania 32GB pamigci systemowe;.
¢ Opgje trzech wyjs¢ graficznych: D-Sub, DVI-D i HDMI
¢ Obstuga trzech monitoréw
¢ Obstuga HDMI 1.4 z maks. rozdzielczoscig do 4K x 2K
(4096x2160) przy 24Hz / (3840x2160) przy 30Hz
¢ Obstuga DVI-D z maks. rozdzielczo$cig do 1920x1200 przy
60Hz
¢ Obstuga D-Sub z maks. rozdzielczoscig do 1920x1200 przy
60Hz
¢ Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR
(High Bit Rate Audio) z portami HDMI 1.4 (Wymagany
monitor zgodny z HDMI)
¢ Obstuga HDCP 1.4 z portami DVI-D i HDMI 1.4
¢ Obstuga odtwarzania Blu-ray (BD) Full HD 1080p z portami
DVI-DiHDMI 1.4
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Audio e Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem treéci (Kodek audio
Realtek ALC892/897)

¢ Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami

LAN ¢ 1 x PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
e Realtek RTL8111H
* Obstuga Wake-On-LAN
¢ Obstuga zabezpieczenia przed wytadowaniami atmosferycz-
nymi/ESD
¢ Obstuga wykrywania kabla LAN
¢ Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az
¢ Obstuga PXE

Tylny panel e 1xport myszy PS/2
Wejscia/Wyjscia ¢ 1x port klawiatury PS/2
¢ 1xport D-Sub
e 1xport DVI-D
e 1xport HDMI
e 2xporty USB 2.0 (Obstuga zabezpieczenia ESD)
e 1xport USB 3.2 Genl typu C (obstuguje zabezpieczenia
ESD)
e 4xporty USB 3.2 Genl (Obstuga zabezpieczenia ESD)
e 1xport LAN RJ-45z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)
¢ Gniazda audio HD: Wejscie liniowe / Glo$nik przedni /
Mikrofon

Przechowywanie ° 4xzlgcza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga RAID (RAID 0, RAID 1
i RAID 10), NCQ, AHCI i Hot Plug*
* Sciezki wspoldzielone przez M2_2 i SATA3_3. Jezeli ktérakol-
wiek z nich jest uzywana, pozostata zostanie wyltaczona.
¢ 1 x gniazdo Ultra M.2 (M2_1), obstuga M Key typu
2242/2260/2280 modutu M.2 PCI Express do Gen3 x4
(32 Gb/s) (z Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge
oraz Pinnacle Ridge) lub Gen3 x2 (16 Gb/s) (z Athlon serii
APU)**
** Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
** Obstuga ASRock U.2 Kit
¢ 1 x gniazdo M.2 (M2_2), obstuga Key M typu
2230/2242/2260/2280 modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s
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Zigcze

Funkcja BIOS

Monitor sprzetu

¢ 1xzlgcze gléwkowe portu COM
¢ 1xzlycze glowkowe TPM
¢ 1xdioda LED zasilania i ztacze gtéwkowe gloénika
o 1xzlacze glowkowe LED RGB
* Obstuga tacznie do 12V/3A, pasek LED 36W
¢ 1x Adresowalne zlgcze gléwkowe LED
* Obstuga tacznie do 5V/3A, pasek LED 15W
o 1xzlgcze glowkowe LED wentylatora AMD
* Zacze gtéwkowe LED wentylatora AMD obstuguje paski LED
o maksymalnym obcigzeniu 3A (36W) i dtugosci do 2,5 m.
¢ 1 x zlgcze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Ztacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU
maksymalnym pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
¢ 1 x zlgcze wentylatora obudowy (4-pinowe) (Inteligentne
sterowanie predkoscig obrotowa wentylatora)
* CHA_FAN1 moze automatycznie wykrywac, jesli uzywany
jest wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.
¢ 1 x zlgcze wentylatora obudowy (3-pinowe)
e 1 x 24 pinowe zlacze zasilania ATX
¢ 1 x 8 pinowe zlacze zasilania 12 V
¢ 1 x zfgcze audio na panelu przednim
o 1xzlgcze glowkowe wentylatora LED AMD
* 2xzlycza gtéwkowe USB 2.0 (Obstuga 4 portéw USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)
¢ 1x porty gléwkowe USB 3.2 Gen1 (obstuga 2 portéw USB 3.2
Genl) (obstuga zabezpieczenia ESD)

¢ Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym
GUI

¢ Obstuga “Plug and Play”

e Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 5.1

¢ Obstuga bezzworkowa

¢ Obstuga SMBIOS 2.3

¢ Wielokrotna regulacja napiecia DRAM

¢ Wykrywanie temperatury procesora/obudowy

¢ Tachometr wentylatora procesora/obudowy

¢ Cichy wentylator procesora/obudowy

¢ Sterowanie wieloma predkosciami obrotowymi wentylatora
procesora/obudowy

¢ Monitorowanie napiecia: Napiecie rdzenia Vcore +12 'V, +5V,
+3,3V
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System opera- * Microsoft® Windows® 10 64-bitowy
cyjny
Certyfikaty e FCC,CE

* Gotowo$¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z
gotowoscig obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegotowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic naszg strong internetowg: hitp://www.asrock.com

Nalezy pamigtad, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie

A z regulacjg ustawiert w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub
uzywaniem narzedzi przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywac
na stabilnosc systemu lub nawet powodowac uszkodzenie komponentéw i urzqdzer sys-
temu. Powinno to zosta¢ zrobione na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe
uszkodzenia spowodowane przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest

“Otwarta’”.

W W

Short Open

Zworka usuwania danych Zwarcie: Usunigcie danych

z pamieci CMOS . z pamieci CMOS
2-pinowa zworka

(CLRCMOSI)

Otwarcie: Domy$lne
(sprawdz s.1, Nr 18)

CLRCMOS1 umozliwia usuniecie wszystkich danych z pamieci CMOS. Aby usuna¢

i zresetowa¢ parametry systemu do ustawienn domyslnych, wytacz komputer i odtacz
przewdd zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadke zworki do
zwarcia pinow CLRCMOSI na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwa¢ danych z pamieci
CMOS zaraz po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jesli wymagane jest usunigcie danych z
pamigci CMOS po zakoniczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania danych
z pamigci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie wylaczy¢ go. Nalezy
pamigtad, ze hasto, data, czas i domyslny profil uzytkownika zostang usuniete tylko po
wyjeciu baterii CMOS. Nalezy pamietaé, aby po usunigciu danych z pamigci CMOS,
usung¢ nasadke zworki.
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1.4 Wbudowane ztgcza gtéwkowe i inne ztacza

Whudowane ztgcza gltéwkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczac zworek
nad tymi ztgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami glowkowymi
i zlgczami spowoduje trwate uszkodzenie plyty gtownej.

ZIjcze gtowkowe na Podlacz do tego ztacza
panelu systemu

(9-pinowe PANELLI)

gléwkowego przetacznik

zasilania, przetacznik resetowania

(sprawdz s.1, Nr 3) 1 i wskaznik stanu systemu na
obudowie, zgodnie z pokazanym
HDLED- P . P
HDLED+ ponizej przydzialem pinéw. Przed

podlaczeniem kabli nalezy zapisa¢
pozycje pinéw plus i minus.

Podlgcz do przelgcznika zasilania na panelu przednim obudowy. Mozna skonfigurowaé

Q PWRBIN (Przelgcznik zasilania):

sposéb wylgczania systemu z uzyciem przetgcznika zasilania.

RESET (Przelgcznik resetowania):

Podlgcz do przelgcznika resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przetgcznik
resetowania w celu ponownego uruchomienia komputera, jesli komputer zawiesi sie i nie
wykona normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED
Jjest wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje sie
w stanie uspienia S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S4 lub wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy.
Dioda LED jest wigczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego zawiera
przede wszystkim przelgcznik zasilania, przelgcznik resetowania, diode LED zasilania,
diode LED aktywnosci dysku twardego, glosnik, itd. Po podlgczeniu modutu panelu przed-
niego obudowy do tego zlgcza glowkowego upewnij sig, ze jest prawidlowo dopasowany
przydziat przewodow i przydziat pindw.

123



Dioda LED zasilania i SPEAKER Podlacz to tego zlacza
zlacze gtowkowe glo$nika DUNEI> ,\L;y MY gléwkowego diode LED
(7-pinowe SPK_PLED1) sV | zasilania obudowy i glosnik
(sprawdz s.1, Nr 14) . o $ 8 obudowy .
PLED+|
PLED+
PLED
ZYacza Serial ATA3 o [ <, Te cztery ztacza SATA3
(SATA3_1: g g obstuguja kable danych SATA dla
sprawdz s.1, Nr 12) & % wewnetrznych urzadzen pamieci
(Gorny) ;| e $| z szybkoscig transferu danych do
(SATA3_2: £ I_ I_ £ 6,0 Gb/s.
sprawdz s.1, Nr 11) v =20 * Sciezki wspotdzielone
(Dolny) przez M2_2 i SATA3_3.
(SATA3_3: Jezeli ktorakolwiek z nich jest
sprawdz s.1, Nr 9) (Gorny) uzywana, pozostala zostanie
(SATA3_4: wylaczona.
sprawdz s.1, Nr 10)
(Dolny)
Zacze gtéwkowe To ztgcze gtowkowe jest
wentylatora LED AMD 'iND uzywane do podlaczania ztacza
Gniazdo rozszerzenia P USB na radiatorze AMD SR3.
(4-pinowe USB_7) : vsepuR
(sprawdz s.1, Nr 8)
Zkacza gtéwkowe USB 2.0 USB_PWR Na tej plycie gtownej znajduja
5

(9-pinowe USB_3_4)
(sprawdz s.1, Nr 16)
(9-pinowe USB_5_6)
(sprawdz s.1, Nr 17)

P-
USB_PWR

sie dwa zlacza gldwkowe.
Kazde zfacze gtéwkowe USB

2.0 moze obstugiwaé dwa

porty.
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Ztacza glowkowe USB 3.2 Vous Na tej plycie glownej znajduje si¢
Vbus IntA_PB_SSRX-
Genl Inth_PA_SSRX- maressrx- jedno zlacze glowkowe. Kazde
IntA_PA_SSRX+ GND
(19-pinowe USB3_67) onp maresse - zfgcze glowkowe USB 3.2 Genl
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
(sprawdz s.1, Nr 7) Inth_PA_SSTX+ ano moze obstugiwa¢ dwa porty.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Ztacze gtowkowe audio OND encEs To ztacze gtéwkowe stuzy do
panelu przedniego M‘C’RSULRH podtaczania urzadzen audio do
(9-pinowe HD_AUDIO1) przedniego panelu audio.
(sprawdz s.1, Nr 23) ! QUOIQ
[ Tour2_t
J_SENSE
ouT2_ R
MIC2_R
Mmic2_L

wod panelu na obudowie musi obstugiwaé HDA. W celu instalacji systemu nalezy wykonac

Q 1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziata¢ prawidlowo prze-

instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowac w ztgczu gtéwkowym audio
panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:
A. Podlgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.
B. Podtgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podlgcz uzi

ie (GND) do uziemienia (GND).

D. MIC_RET i OUT_RET stuzg wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich podlgczaé
dla panelu audio AC’97.

E. Aby uaktywnic mikrofon przedni, przejdz do zakladki “FrontMic” w panelu Realtek
Control i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.

ZYacza wentylatora
obudowy

(4-pinowe CHA_FAN1)
(sprawdz s.1, Nr 24)

(3-pinowe CHA_FAN2)
(sprawdz s.1, Nr 15)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND czarny przewod do styku masy.

Podlycz przewody wentylatora

do ztaczy wentylatora i dopasuj

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
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ZY3acze wentylatora
CPU

(4-pinowe
CPU_FAN1)
(sprawdz s.1, Nr 2)

FAN_VOLTAGE_CONTROL

Ta plyta gtéwna udostepnia

FAN_SPEED_CONTROL 4-pinowe ztgcze wentylatora CPU

(Cichy wentylator). Jesli planow-
ane jest podlaczenie 3-pinowego
wentylatora CPU, nalezy je
podtaczy¢ do pindw 1-3.

Zkacze zasilania ATX

(24-pinowe ATXPWRI)

(sprawdz s.1, Nr 6)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe zlacze zasilania ATX.
W celu uzycia 20-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢

je wzdtuz pinu 1 i pinu 13.

Zkacze zasilania ATX 12V

(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 1)

Ta plyta gtéwna udostepnia
8-pinowe ztgcze zasilania ATX
12 V. W celu uzycia 4-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢

je wzdtuz pinu 1 i pinu 5.

Zkacze gtéwkowe portu
szeregowego
(9-pinowe COM1)
(sprawdz s.1, Nr 19)

To ztgcze gléwkowe COM1
obstuguje modut portu

szeregowego.

Zkacze gtéwkowe TPM
(17-pinowe TPMS1)
(sprawdz s.1, Nr 20)

Ol —+3vse
Ol— LADo
Ol PCIRST #
O}— FRAME
O} paicLk

Of4— +3V

Ol— LAD3

O]— 6nD

GND
SERIRQ #
S_PWRDWN #

GND
LAD1
LAD2

ans

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN

To ztacze obstuguje system
Trusted Platform Module
(TPM), ktory moze bezpiecznie
przechowywac klucze,
certyfikaty cyfrowe, hasta i dane.
System TPM pomaga takze w
zwigkszeniu zabezpieczenia sieci,
ochronie cyfrowych danych
osobowych i zapewnieniu

integralnoéci platformy.

126



B450M Pro4-F R2.0

Ztacze gtéwkowe LED Ztacze gtéwkowe RGB LED
RGB 12V G R B jest uzywane do podfgczenia
(4-pinowe przedluzacza LED RGB, ktory
RGB_HEADER1) umozliwia uzytkownikom wybor
(sprawdz s.1, Nr 21) spoérod roznych efektow $wiatta
LED.
Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac kabla LED RGB w
nieprawidlowym kierunku; w
przeciwnym razie kabel moze
zostac¢ uszkodzony.
*Dalsze instrukcje dotyczace tych
dwoch zltaczy gléwkowych nalezy

sprawdzi¢ na stronie 40.

Adresowalne ztacze To zlacze gtowkowe LED jest
gléwkowe LED 1 I??I:IQ uzywane do podltgczenia adresow-
(3-pinowe ADDR_LED1) oo ADggD alnego przedtuzacza LED, ktéry
(sprawd? s.1, Nr 22) vout umozliwia uzytkownikom wybér
sposrod roznych efektow swiatta
LED.
Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac adresowalnego
kabla LED w nieprawidlowym
kierunku; w przeciwnym razie
kabel moze zosta¢ uszkodzony.
*Dalsze instrukcje dotyczace
tego zfgcza gléwkowego nalezy
sprawdzi¢ na stronie 41.

Ziacze gtéwkowe LED Ztycze gtéwkowe LED wentyla-

wentylatora AMD tora AMD jest uzywane do

12V G R B
(4-pinowe podlaczenia przedluzacza LED
AMD_FAN_LED1) RGB, dostarczonego z radia-
(sprawdz s.1, Nr 5) torem AMD. Polaczenie kablowe
umozliwia uzytkownikom wybor
sposrdd roznych efektow $wiatta
LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac kabla LED wentylato-
ra w nieprawidlowym kierunku;
w przeciwnym razie kabel moze

zosta¢ uszkodzony. 127
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« 1XxAMD LED 77> USB "\ & —

e 2xUSB2.0 \w&Z— (4D USB 2.0 K—MIHis) EHER
Ji%EE (ESD) LRFEICHTIE)

« 1xUSB3.2Genl A& —2 D0 USB 3.2 Genl K—MIHHI&)
(B8 & (ESD)RFEITHIS)

« AMI UEFI Legal BIOS, £ 5 i GUI Y R— M &
o [TSTTURTLA VBT R—h

« ACPI5.1 MDY A7 T A Xk

o« V¥IS—=TV—%&HR—}

« SMBIOS 2.3 Y R—h

« DRAM FE/E)LF %%

« CPU/ Vy—ildER VT

o« CPU/ Vv —Y T 7V RIARA—R

o CPU/ Iy —sT7

o CPU/ ¥y —3 77 IVF i il
o TEIEE 412V, +5V, +3.3V, Vcore

o Microsoft®” Windows® 10 64-bit
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SUE + FCC.CE
« ErP/EuP Ready (ErP/EuP M JGTRIRMLHGIEE DN LI TS

* PR DT, Mt D 71 b CEE < 72 X0 s http://www.asrock.com

BIOS fREDFIFE, 7> 2 A RA—/N—210w 772/ 02—, h—F/S—71
A DA —IN— 092 — VDL EE B, A S— I Ty Il —E DR
BHENET O TR EE A — N Iy 55 BE S AT IR LSEI T T
D S RFADT e > FOFINA RIS B EE DB OET CEAIOTHE
T TEE N BTl AN I 21 F B HHAD FHEI B RETD
CETEEN,
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13 v VIN—%E

COATANE, V¥ I—DRESTEERLUTOET, Vv /8 —Fr v T HRE Y
I ESTVBE Dy =3 [a— T, Vv —Fry THE I E >
TWIEWEARIZ. Vv =3 A= T,

W W

Short Open
CMOS 7V 7V v /78— a—hk CMOS DIUT
(CLRCMOS1)

2 E‘_’:/:/“,\,,‘_//{_. j‘—7°:/ B 7‘:771'1]/}‘
(p.1.No. 18 /)

CLRCMOS1 1. CMOS DT —Z% VTS 5N TEET, VU T LT T 74/
REICV AT LIST A==Vt y b g 5I1ciE, AV a—2—DEBEFEZYID, EBR
MHEIFRI—RZRNTLIZEV 15 B> TS, v S —Fr v T2 L
T CLRCMOS1 DY V7% 5 fhffls a— &8 E 9, 72/2L.BIOS &7 v 77—k L
HIZIC, CMOS 27U 7 LW TLIZE W, BIOS 7 7 77— M4, CMOS 271 79
ZRENDNUE, RN AT LZRH L, Zh 5 CMOS ZUT 7739274715
HICS vy bR UTLIEE WV SR T — R, Af, B, 2—H—D 7 74)L k71
T7AIECMOS DFEMZIDIN LIAFEICDOAH HEENZ T LICTHRELITZ I,
CMOS Z7V) T UTet4 T Vv 78—y TR T HO I U TLIZE W,
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14 FoiR—FKDOAy A —Laxry 4

A= RNy X =, AR I RE 5 2 IN—TlEBDEC /o CNENY X —E TR I X
A 1ENE D% 2 IN—F 1y TR N TLIEE DNV R —BE TR RIS 3278 —
Fry THMEBE, VIR — FICY PR C 52 BV E T,

VAT LIS\ R — PLED+ BIFAA Yy F e L, A1y
(9 ¥ PANELI) " FVEy L, FalorHl
(p.1.No. 13 Z#) DS TCUEST. oYy —2 DY
1 AT AT —BRAFRT VT

IOy A=y N LE

HDFED[;-ED- ER AR % T R ]

K v+ —ickizD

FTLIEEN,

S = FIE N R IV DREIFR A FIHZ L TTES W IR T2 EH LT
SRTLEA TG BITHEERETEET,

RESET (B R ZAvF):

S =R SRV Dy FR Ay FACHERGE L TLIEE A Ea—X— VT —
R U720, M DEREE 2 E T TE RO EITE, VY F XAy F 2L T 3>
Va—X—ZfEsLEd,

PLED (A 7Ll LED) :

S — i NIV DEPFR T—RRA 2 D —Z— ISP L TLIEE e P R T
LBEIBIHE, LED 25T LE S, S AT LD $3 AV — T ARREDHF AN I, LED 1355
WK E T, SR TLNY $4 RV —TIRREE J= 1L FBiffiA 7 (S5) D& FIid, LED i
37T,

Q PWRBTN GEJFAAYF):

HDLED ON—FKFZ4 7727 ¢¥ 7+ LED) :
Sy = NRIVDIN=R RS54 7 70 71 €71 LED IZH#E L TLIEE o /N —
RRSA4 7 DF— 2% H D F jld & EIARHIC, LED (331250 F T,

HIET SRV THA N =k o TR 2 S & BDE T, Hiflfi/ N2 IVE
Za—)ld, FICERFRA v F, Uty h X1y F B LED, /)N~ FRZ1 7707+
E7r LED, A=A —5ED S ENE T, >+ — DR N R IV ES 2 —)b e
CDNY X =G BIFAICIE, BIRRDEID 4T, U DED S THIELLAE
LTBTEZMHENDTIIEEN,
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IR LED L A —H—
\yéfh_

(7 € SPK_PLED1)
(p.1.No. 14 ZIiD)

SPEAKER

DUMMY
DUMMY

+5V
Il

Y —EIRLED LYy —Y
A== TDN\NY R —IT
PEHELTLEEZ N,

V7)Y ATA3 AT 4
(SATA3_1:

p.1.No. 12 ) (LD
(SATA3_2:

p.1.No. 11 Z#) (D
(SATA3_3:

p.1.No. 9 Z) (LD
(SATA3_4:

p.1.No. 10 ZH) (D

SATA3_1 SATA3_3
I—] ——]

—1 ——J

SATA3_2 SATA3_4

TIN5 4 D0 SATA3 IR T RZ—
W&, F i 6.0 Gb/ B DT — A i
KR THNIA L —T TN
AR D SATA 7—27—"T )V
B R—RLET,

*M2_2 & SATA3_ 3 1ZL—
VEMEALET VIR
MEAENTVREER.

1D 1 DI HDE T,

AMD LED 77> USB\
g}éfh_

(4 ¥ USB_7)

(p.1.No. 8 ZiR)

GND
[

p-

USB_PWR

TNy Z—7ZEFLT
AMD SR3 b—hF 27 ED
USB a7 274w LE T,

USB 2.0 \w A —
(9 ¥/ USB_3_4)
(p.1.No. 16 &)
(9 ¥ USB_5_6)
(p.1.No. 17 &)

USB_PWR
p-

p-
USB_PWR

ZORYP—HR—RiciE2D
DNy Z—hEEfEE N T
F9,5% USB 2.0 N X —I&,
2 DDR—FeYR—FTE
ESCHS
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USB 3.2 Genl "\ X — e ZORYP—HR—RiclE 1 DD
(19 ¥ USB3_67) ks mﬁpsﬁsw Ay H—HEfFENTOET,
(p1.No.7 B0 s DL B USB32 Genl Ay S (3.2
DDOR—IEYR—ITEET,
i x5 O[Ok ey

a8V A—T 1 ND e TONYHE—=IF, Tay A —
Fw 2 — M e FUARIICA—F AT
(9 ¥ HD_AUDIO1) INA ATkt BTz bDED
(p.1.No. 23 ZIi8) glplels T9e

‘ [ Tour2_t

J_SENSE
ouT2_ R
MIC2 R
MIC2_L

SEEAET 2 72DICIE, 2 —2 D/SRIV T A V=7 HDA ZHR—FLTHEIED

Q 1L NATA T4 =232 =T AT vy o2 2 B R— L TOETH IEL

RETT, BIEODI AT LRI ZICIE, D=2 T BEL G —>D
N =2 7 )VDFRICHES TIEE U,
2. AC'97 A —T ANV i T B EIC I KD R T 77T, Fiilli/ S A —T1
ANy Z—IZROFIF TS,
A. Mic_IN (MIC) % MIC2_L Ic##i LF T,
B. Audio_R (RIN) % OUT2_R IC, Audio_L (LIN) % OUT2_L IC##iLE T,
C. 7—X (GND) %7 —X (GND) Ic#i LEF T,
D. MIC_RET & OUT_RET (&, HD A —7 1A/ \%JVEH T, AC'97 F—71r47%
FIVTIEENSZ BT 2B HDE Ao
E. 70X RN A 02T BICIF, Realtek 1> N E1— )L N2 )L DI FrontMic |X 7T,

Fo=i=id]

ZABLTITEE L,

=TT VAR R
(4 ¥ CHA_FAN1)
(p.1.No. 24 ZHR)

(3 ¥ CHA_FAN2)
(p.1.No. 15 ZHR)

FAN_SPEED_CONTROL

ITrr—=TIE 77 A%
IR L, BARE 7T — R

CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND VG TLIEE N,
GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
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CPU 77T R
(4 ¥ CPU_FAN1)
(p.1.No. 2 ZR)

FAN_VOLTAGE_CONTROL
FAN_SPEED_CONTROL

CORYP—R—FiF4E
CPU 77y (& T 7> )axry
AhEHENTVE T3 EY
D CPU 77> ki d 255
IIE BV 13 1T LR
YA

ATX ERIRT 2
(24 ¥/ ATXPWRI1)
(p.1.No. 6 ZR)

CORYP—R—RidF 24>
ATX BRI T 2T N
TWVET20 KD ATX B
T BIIE EV 1813
ICHDETHERLTIIZEN,

ATX 12V BRI AT X
(8 ¥ ATX12V1)
(p.1.No. 1 ZiR)

CORYP—F—RiI sy
ATX12V IR 22— h E
ENTVET4 VD ATX
2T 3IcE B 1Es
ICHDETHERLTIIZEW,

VT IVIR—hA\y & —
(9 ¥~ coM1)
(p.1.No. 19 &)

Z0O COM1 Ny X —F> VU7
JVIR—FEYa— )L R—F
LET,

TPM N\ & —
(17 € TPMS1)
(p.1.No. 20 ZiD)

Ol —+3vse
Ol— LADo
Ol PCIRST #
O}— FRAME
O} paicLk

Of— +3V

Ol— LAD3

O]— 6nD

GND
SERIRQ #
S_PWRDWN #

GND
LAD1
LAD2

ans

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN

COAXRTREIRTAT VR
Ty R T —LETa—)l
(TPM) VAT L 72 R—h L,
BTV RVAEH R, S T —
R TF =22 LRI ETBT
EMTELTTPM VAT LI
EE SANYES/A e by
D, TV R)VALH R (R
LTy R T —LD5ES
PEZLRFELE T,

150



B450M Pro4-F R2.0

RGB LED \w&— . RGB LED ™\ & —{% RGB LED
(R 12V G R B MR —7 )V ORI E
(RGB_HEADERI)) N. & 1——g &FE
(p.1.No. 21 ZIi) F73 LED ALHIRIR D SEER S
BHTEWTEET,

13 : RGB LED 7r—7 )L I
HES TN Y T
fEEW, WiE > 72 IO
=7 NI STEHH
UESN

NG 2 DDAV X —DFELL
NS OVTIE 40 "=V %S

JRUTL7EE W,
7 RLY 7V LED N\ ; TONYZ—2HHLT. 7Rl
R— l?%l:le% Y7V LED iEE — 7 )V fE
(3 vy ADDR_LEDI) DO_ADDR ﬁ?hﬂf\ :L‘_"jr“_bi\ éiéi
RTEET,

HE:7RLY IV LED 7 —7
JVERE S T2 ic O 7z
WTLIZEW, [ T2 /i
DB =T IHIHHT S
TEHHET,

* TONY A IS % IR
SRIEDNWTUE 41 R—=V%TH

fALIZE W,
AMD 77> LED ™\ . AMD 77> LED N\ & —7x (i
- b PR S ) HILT AMD —b> o7t E
(OB LC\% RGB LED ZEEY —7
AMD_FAN_LED1) Wtk UL r—7 )V bz
(p-1.No. 5 ZI) By 12— —dTEIE
7% LED T4 T+ 27 SRR
TEEY,

3% : 77 LED r—7 )V
ST IO AT 0T
2E, [E S T2 IO
2= IWHHETETENDH
DET,
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1 &

JE NG KA EE B450M Pro4-F R2.0 £H7 » iR AR 22— BT P % i &5 hn
HEAE A PERE P SRR AR o THRULRT & 1 88 T RAOMS A ARG Rt s
WL -

Q HHFERHEA BIOS LA RIFEE AT » FUE » RFMIINEFIFEAREAT L -
R FATEA o AIRARF WA EESL - MIERTAIRA R e LA F >
T2 BINHTEA © AIRETFEL I FRERRIERSLFF > G iR EA T PA%
LIEE THEFTHRZIEHIEE o Bt Al LITEEER0E EHEIRFT VGA FF1CPU 3
FFIIFE o HEEERAL http://www.asrock.com ©

1.1 8%H

o 1EHE BASOM Pro4-F R2.0 FH (Micro ATX #UE R )
o 138 B450M Pro4-F R2.0 H 224546

o 1E5E BASOM Pro4-F R2.0 S8

« 1x1/O iR

« 2x HB1T ATA (SATA) $3E: (JE0)

o 2x BB (ft M2 HREEGER )  (EN)
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1.2 #4&
Eae « Micro ATX &R~
o FREIRY AT
CPU o AMD Socket AM4
» Digi Power design
. 10 FEYEFHEIT
EH‘% « AMD Promontory B450
A#F « A#iE DDR4 ATERA

« 4xDDR4 DIMM 1
« AMD Ryzen 4% CPU (Matisse) 3245 DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC K JE ECC »
JERITINTE
« AMD Ryzen %I CPU (Pinnacle Ridge) % #f DDR4
3200+(0C)/2933 (OC)/2667/2400/2133 ECC J2JF ECC »
JERITINTE
+ AMD Ryzen 525! CPU (Picasso) 3§ DDR4 2933/2667/2400/2133
ECC KFEECC»
JERITINTE
+ AMD Ryzen 524 CPU (Summit Ridge) 371 DDR4
3200+(0C)/2933 (OC)/2667/2400/2133 ECC JzJF ECC »
JERITINTE
« AMD Ryzen % CPU (Raven Ridge) 25 DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 JE ECC » FELEIHAIE *
* % T Ryzen %1 CPU (Picasso J Raven Ridge) * {{ PRO CPU £
fFECC »
* 15 2RI ZER S - HT Memory Support List ([NfEZ£55135) T
fFEE © (http://www.asrock.com/)
“ iS5 22 TIHY AMD JE XMP NTESRZS ST R - B 1E40(E
B 2 1E5% ASRock (I B/ QVL »
o TRARNTFRAEE : 64GB
« SZFF Extreme Memory Profile (XMP) N7
o DIMM fEFE 15 10 <gfil

153



E | AMD Ryzen %%l CPU (Matisse, Summit Ridge 1 Pinnacle Ridge)

« 1xPCI Express 3.0 x16 ffifli (PCIE2 : x16 f55X) *
« 1xPCI Express 2.0 x16 {fifi (PCIE3 : x4 f53{)

AMD Ryzen %%l CPU (Picasso, Raven Ridge)
« 1xPCI Express 3.0 x16 ffifli (PCIE2 : x8 f5izX) *
« 1xPCI Express 2.0 x16 {fifi (PCIE3 : x4 f53{)

AMD Athlon %% CPU
« 1xPCI Express 3.0 x16 ffifli (PCIE2 : x4 f5i5X) *
« 1xPCI Express 2.0 x16 {fifi (PCIE3 : x4 f53{)

* 7HF NVMe SSD FI{EE Eh4k
o 1xPCI Express 2.0 x1 1
« % #f AMD Quad CrossFireX™ FlI CrossFireX™

& 72 « Ryzen 251 APU HIHJEERY AMD Radeon™ Vega 5% 1| [EIfE *
* SERRZFF AT REM CPU AR L
o DirectX 12 ~ Pixel Shader 5.0
o BT 2GB o e AHEZ NTFIE 16GB °
* e K NTF 16GB 75 B4 32GB AGNTF
o 3 MEEEHIET © D-Sub ~ DVI-D Il HDMI
. TRH=Z657%
o 7fF HDMI 1.4 » 24Hz B KPR AT IX 4K x 2K
(4096x2160)/30Hz A AT IA (3840x2160)
« HFFDVI-D > 60Hz Bt A #H2RIE 1920x1200
« ¥ D-Sub » 60Hz B B R/ H#AR1E 1920x1200
. JE)S HDMI 1.4 5[0 (345K HDMI B7Rds)
FF Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc), xvYCC 1 HBR
(FNLEZE )
« 58id DVI-D 1 HDMI 1.4 % 57 HDCP 1.4
« JEd DVI-D 1 HDMI 1.4 5 [ 3£ 2 (51 1080p Blu-ray (BD)
I

=gl o BENEGIIIRER 7.1 CH EiE S0 (Realtek ALC892/897 &

LTl EERY)
o SCRFRIRRY
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LAN

jamE#R 1/0

ik

O

« PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
o Realtek RTL8111H

o S7FF Wake-On-LAN ([%_-mifig )

o ZFFEEH /ESD (R

o SZFEFLAN &40

o ZRFERERILIRM 802.3az

« ¥ PXE

« 1xPS/2 BRI

o 1xPS/2 B0

o 1xD-Sub Ui

« 1xDVI-D i1

« 1xHDMI ¥

« 2x USB 2.0 % ( 34F ESD {14 )

« 1xUSB 3.2 Genl C F8Uii [ ( 37 ESD &™)

« 4xUSB 3.2 Genl ¥l ( 7§ ESD 1£4)

« 1xRJ-45LAN U1 » # LED (ACT/LINK LED #1 SPEED
LED)

o EE EHETL - BRI / BT e 1 X

« 4x SATA3 6.0 Gb/s #£[1 » SZFF RAID (RAID 0 ~ RAID 1 fll
RAID 10) ~ NCQ ~ AHCI FI#I I *

* M2_2 Fl SATA3_3 H5H5E o IR HAR—EREH > WS —1
TEEER] -

o 1xE%% M2 B2 (M2_1) » 35F M Key 2! 2242/2260/2280 M.2
PCI Express 558 » 5 Gen3 x4 (32 Gb/s) (Matisse ~ Picasso
Summit Ridge ~ Raven Ridge F/l Pinnacle Ridge) B¢ Gen3 x2 (16
Gb/s) (Athlon &% APU)**

> 375 NVMe SSD F{EREh#
YRR U2 B

o 1xM2$20 (M2_2) » M Key 24 2230/2242/2260/2280 M.2

SATA3 6.0 Gb/s Z TR R

o 1x COM Ui 142 H
« 1x TPM #HH
o 1x FEIF LED F%7 B
« 1xRGBLED #fii
SRR R 12V/3A, 36W LED 4T 5%
o 1x A1k LED 2
* LSRR 5V/3A, 15W LED AT %%

B450M Pro4-F R2.0
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BIOS Th&E
HR

Wi

BRERG

NE

1 x AMD X LED £

* AMD X\ LED 27 FE i A kN 3A (36W) ~ A KE N 2.5
KA LED £ %% ©

1x CPU XF# 0 (4 £t)

* CPU MmO F s 1A (12W) THZRK) CPU XU ©

Lx AR URER (4 51 ) R RE UGB 20 )

* CHA_FANI1 W] LB 26 3 £HHIEK 4 HAHXRR A ER -

Lx MU XEEED (3 51)

1x 24 51 ATX HLIRPZO

1x8 %1 12V HFHEO

1 x HER & O

1 x AMD LED X5 USB ££f

2x USB 2.0 ¥/ (3F 4 4> USB 2.0 Ui » %5 ESD {£477)
1x USB 3.2 Genl il (S7FF 2 /4~ USB 3.2 Genl Uil » 37 FF
ESD {#47)

AMI UEFI Legal BIOS » SZFi% 155 GUI
XHF CHMEEDA

ACPI 5.1 MR

FFEEBEE (jumperfree)

¥ SMBIOS 2.3

DRAM Hi[E% A%

CPU/ HLFER R

CPU/ HIFE R RFE T

CPU/ HlFEE & XE

CPU/ HLFE R 2 Fis ]

FEEWEHE : 412V ~ 45V ~ +3.3V ~ Veore

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC ~ CE
ErP/EuP 2 FF (FREFF ErP/EuP HIHLIR)

*HRIEHE AR EE o I R E AT ¢ htp://www.asrock.com

é ATNREEEIIA T —E MRS » 15 H% BIOS 1RE » A “HHENEA” » 3
[EAB =TT TR - BITATRE A FNAZRGHIFEENE » FEXFRIHIAIFATR
BEHIF o PITX I L ELN H NS FIFEH o FA T3y T8 A& peH
BT~
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1.3 BiZig &

L R AT S BBk - FFBRERIESE R X LR B - BRER “REERT - AIRX
SEERR B Sk EE - Bk OTEET -

W

Short Open
&R CMOS Bk FL#E EFR CMOS
(CLRCMOS1)

2 ¥Tigkek FEE - BRIA
(ME 1T FE181)

CLRCMOS1 78R CMOS HEEdE - ZUEIRFIEE 2 s HEIBAOLE
TG RN MR AT R ERIEk o S 0% 15 BIS - (A BkeRiE i
CLRCMOS!1 fEHEIEGEZ 5 75 - (HiZ » iEZJ7E B HT BIOS JGAZEMERR CMOS ©
WNFIE T BAENIFERL BIOS BTG THER CMOS » MLASEEERSE » HAEF G H
PUTIERR CMOS #E - 151ERE » %55 ~ B ~ SHEAIA P BOARE S RIEH T
CMOS FLG 7 & #iEFR o HILHETEERR CMOS JGHL T Bkekig -
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1.4 HREFERIFNE O

WREBRIFIER I TRBRE, - TEAFBAANEREX LB AFIEEC L - FFBISHEHREX
LRI I L5 A X ERGERK XA

SO
(9 4T PANEL1)
(ME1T 13 D)

IR A ETE D - FFLAE
ERYRIETT R ~ EEITRMR
GRS H T E BRI IR -
TEEREERSIATIFIC T E R4
B~

HDLED-
HDLED+

Q PWRBTN( HEEHFX) :
EBEE FERTEINT_ERYREIRTFR o 15a] LIFD B (5 A H IR IT X e [T LRI 7T 2 o

RESET( EEFFX) :
I FERTER LRI BT o AIRTTEYIIEN] » TEAITIE R BFEE) » #
HETFRERETE -

PLED( Z#%F/ELED) :

TEBEE FERTETNR_ RIS HEAT o 2 SE1REHE(ERT » Ik LED SZEE %
SEAbTE S3 BEARARZSIT » I LED [N o RGELTE S4 BEHRAX A BCRAIL (S5) it » I
LED 8K °

HDLED( #&#3;%5) LED) :
ELREINLFERT R ERIRERLES) LED FERAT o BEAL IETEBERNE S A RS - I
LED SZ#E »

BT ST AR TR B TSR © BUEER + ZE iF HiT % ~ HETT

K~ B LED ~ {153 LED #675/T ~ i aa <5 o FHLAERT R RE BEF I
LRSS - BERES D PLFIET I 3 B IE AR ULAL
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IR LED A7 75 2320
(7 5t SPK_PLED1)
(ME 1T FH141)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
+5I\/

11 O[O0

HRHLFEFUR LED FIHLFE
PSRBT L B2

ER1T ATA3 $2 1

(SATA3_1:

WEL1T Hi1z4) (k)
(SATA3_2:

UE1T i g) (F)
(SATA3_3:

TE1T o) (L)
(SATA3_4:

JE1T H14) (F)

[—1

SATA3_2 SATA3_4

SATA3_1 SATA3_3
—1 ——J

I——1

IXPUA™ SATA3 20 Fife
6.0 Gb/s AL HRAS Y PR
TEMG IR Y SATA gk -

* M2_2 Fl1 SATA3_3 58
H o AR E AR — A
A — 1A o

AMD LED JX\/5 USB £z
(4%FUSB_7)
(WE1TT - Es 1)

GND
Pt

p.
USB_PWR

2B A % 8% AMD SR3 82
RES FAY USB #2101 ©

USB 2.0
(9 1 USB_3_4)
(M 1T 516 1)
(9 1 USB_5_6)
(MWHE1T 517 D)

USB_PWR
P-

P-
USB_PWR

R B 2 M - 549
USB 2.0 2281 o] LISZ FE R A
W e

B450M Pro4-F R2.0
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USB 3.2 Gen1
(19 1 USB3_67)

(ME1TT > HE7)

vous N EH— M - A
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+ USB 3.2 Genl *gﬁfl]ﬁfﬁlgzﬁm
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX- /[\f[ﬁ{.ﬂ:l °
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

TR & SR
(9 #f HD_AUDIO1)

M1V H234)

R r— ltti%rﬁillﬂﬁﬁ{% & &R
MIC_RET TR -

Q 1. EE BRI - (YA LA EIRELL S FF HDA 7 BEIEH TAF »
B HZHEEA I F A FIYAEF A v B e 5% 471
2. WIREER ACT 97 BN » 1EHHELL T B B R £ Aaeh) -
A. ¥ Mic_IN (MIC) E#Z| MIC2_L »
B. ¥ Audio_R (RIN) 1###] OUT2_R » {¥ Audio_L (LIN) 1##%] OUT2_L °
C. 14815 (GND) 1E #2210 (GND) °
D. MIC_RET #{l OUT_RET HH T-&5i& e AHIHIR o A TEEINT AC™ 97 S MR

EHEEN] -

E. BRI 50X » 15#5 %] Realtek fEHIEINR_LAT “FrontMic™  (BIZ RN ) 5T
+ > i# “Recording Volume” (FEE#H) °

WX
(4 %t CHA_FAN1)

M1 524 1)

(3 ¥ CHA_FAN2)

WE 1T F151)

CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

Fr{ L TLRC st A -

FANSPEEDCONTROL% BN R EEEI N RO

GND
FAN_VOLTAGE

FAN_SPEED
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CPU A FAN_SPEED AR 4 51 CPU WU (E
(4%t CPU_FANT) " 0TSO0 | |an_speep_controL 2 R ) BRI o AIIERLIAHT B
(17T ¥ 3 %1 CPU MG » 1B TIE

F21) T2 34 FEEEHH 1-3 -
ATX HJREE BEAER A 24 £ ATX HIRRE
(24 51 ATXPWR1) 1 o B 20 4T ATX HLIF »
(ME1TT > Fe ) TEWSETEE 1 FETRA 13 s
'E' °
ATX 12V T o s JCENGHREE 85 ATX 12V HI
(8 4 ATX12V1) Utod PEO o BUHH 4 51 ATX HIF
(WE 1T 51 4) LU et 1 fsta s e -
ER AT 32 RRXD1 Itk cOM1 BB s B eR T
(9 §F com1) TBEER o

(ME 171 FE191)

TPM £ ¢ 5.3 E A2 OS2 FF Trusted Platform
(17 £ TPMS1) i Module ({EETFH 1 »

(MLEE 170> 520 1) TPM) RG> W] DL ax ik
T B BT A o
TPM SR GEth AT LU B3 5

B RS AR

ThsERE

—Jo[o}- eno
FO[O]
o
O[O
O[O
O[O
O[O
—O |0 FrRAME
ans —O|ot— pacik

GND
SERIRQ # —
S_PWRDWN # —
GND —}
LAD1 —
LAD2
SMB_DATA_MAIN —

SMB_CLK_MAIN
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RGB LED #Zf#
(4- ¥ RGB_HEADER1 )
(ME1T s HE211)

12V G R B

RGB LED /I F T1%# RGB
LED ZEK:2¢ » A[iEF FIEEA
[ LED T e -

i¥&: RGBLED Z&REKH Y]
7HEIR, B, ZHSHIF.
*TESFHE 40 T T XA
121 -

A 41k LED
(3 ¥ ADDR_LED1)
(1T E221)

4
GND
DO_ADDR

vouT

PLFERH T4 0] Sk LED
JERE o AL A P IEREANE
LED LR -

FE: WRERNAERE
At LED &, H{NSHIRL
*ESHE 41 T T X2
RIS ©

AMD N7 LED #£H
(4 41 AMD_FAN_LED1)
(MEL1T - HEs51)

12V G R B

AMD X5 LED B F F%E8:
AMD HUARRH# ) RGB LED
JERR o RGN LIEA
JEFRAFN LED 4T YRR -
FE: X LED &REAHEY)
iR, B, KESHIF.
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H¥ER T RSREFHET

AR ER AN TS B S R IEFIE B 5 B SJ/T 11364-2006 [HLT-
(BET MIF RPN R EER Y BFE B B TAR R » #E LU 2 5 185
R ERNEFAEY BTN 4N B ZE AR N PR S RS Y Ek
NG ~ = p ™ I EAHARR (K LSRHE o SR A 2 FR B RS AR
LEIE—Z R o B—RZ TR 52 MR E A AR o kel Atk £
PMRBERIAR DY 10 4 -

10

FSREYRIA RN BHREEEIRH

AT B R SE EVMEOT R R E B - E SR R
K i -

2T BEVIRBITH

£ (Pb) 8 (Cd)| K (Hg)| 7<% (Cr(VD)) B IREEE (PBB) &% 15— Ak (PBDE
EN I LB AR
F A X © © © © ©
INRIE 515
mamsm | X | © | O © © ©

O: FRILHEHE EVREZIEATE SRR & = TE SJ/T 11363-2006 FRIEHLE
HIRREERLLT -

X: AT EVREDTEZE IR T B & B SJ/T 11363-2006 FRit
FERIIR B EK > SMZEHI R GRS 4 2002/95/EC FUFITE ©

ik WP AT MR AR o RIETE MR BERR T -
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1 &

JRGHT R S #E5E ASRock B450M Prod-F R2.0 EHENT » A IS HESL B T 2
BUE  R—EENGIENTI SRS o 4SRN G R SR ’
B R G ESE TE R F EREE

g
GG

Q EHRS R BIS I BIOS BRHEFTRE G AT » AT LIAF A G2 BT H T8
A1 o WA FME EMAEL - Ff?ﬁ%@fﬁéﬁﬁlﬁ‘%ﬁ#ﬁi TAINEH] o FHLE
%ﬁiif%ﬁﬂﬁl?ﬁﬂ’iﬁf 1% » 55 L APIHTHEUS IR AR BRI (G PR B 5 E &
o At Al L &ﬁiﬁfflﬂjﬁfﬁzﬁrfﬁﬂ’] VGA % CPU {58 -
E #eliil http://www.asrock.com.

1.1 BERE

o FEHL B450M Pro4-F R2.0 FHEHT (Micro ATX R~F)
o HEHE BASOM Prod-F R2.0 RS Z24EHE R

o FEEL B450M Pro4-F R2.0 B

o 1x /O mEifRINE

o 2xSerial ATA (SATA) EEHEM (&)

o 2xUES GEAMN M2 ) GERA)
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1.2 /%

e « Micro ATX R~f

b S S 2L
o BEIREEADG

CPU o AMD Socket AM4
 Digi Power design
« 10 BIFHIARE

BHE#R « AMD Promontory B450

oiEee . 588 DDR4 A0 BRI

« 4x DDR4 DIMM i

+ AMD Ryzen 4% CPU (Matisse) 3% DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & JF ECC ~ MEAR B 1BAS *

« AMD Ryzen %] CPU (Pinnacle Ridge) 1% DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & JE ECC ~ HEE
TErAC A *

« AMD Ryzen %1 CPU (Picasso) 3% DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC & JF ECC ~ HEAZ{EiAL [HAS *

+ AMD Ryzen 4% CPU (Summit Ridge) 37 4% DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & FE ECC ~ HEfE
TErAC A *

« AMD Ryzen 45! CPU (Raven Ridge) 2% DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 JE ECC ~ HEXE B A 1HHE *

* {8 Ryzen 491l CPU (Picasso % Raven Ridge) * /& PRO
CPU 4% ECC °

TR G, 0 ARG PR RIS SR -
(http://www.asrock.com/)

* 17 AMD JE XMP FLIBHEIAZR L IRIVE IR » S 2RI 22
H o M FEFEAMIER > 552H ASRock MG AT QVL -

o RAHIALIEHEA R  64GB

« Z% Extreme Memory Profile (XMP) ¢ {E B f51H

o 15u FFEHESIRIY
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wFCHEE

BTF

g

AMD Ryzen & #| CPU (Matisse ~ Summit Ridge % Pinnacle

Ridge)
« 1x PCI Express 3.0 x16 @l (PCIE2 : x16 f&={ )*
« 1x PCI Express 2.0 x16 il (PCIE3 * x4 &z )
AMD Ryzen % 7] CPU (Picasso ~ Raven Ridge)
« 1x PCI Express 3.0 x16 ffif#§ (PCIE2 : x8 f&z{ )*
« 1x PCI Express 2.0 x16 il (PCIE3 * x4 &z )
AMD Athlon % 7] CPU
« 1x PCI Express 3.0 x16 ffif#§ (PCIE2 : x4 f&z{ )*
« 1x PCI Express 2.0 x16 il (PCIE3 * x4 &z )

* F 1% NVMe SSD 1E BB RE
« 1x PCI Express 2.0 x1 7§
« % AMD Quad CrossFireX'™ J CrossFireX ™

« #4730 AMD Radeon™ Vega Series Graphics AZEfA Ryzen

F71 APU*
* EFE R ] RERE CPU B
o DirectX 12 ~ Pixel Shader 5.0
o FERILFECIERE 2GB - BRI FIECIEEEE 16GB -
* e RFEFIEC B HE 16GB T 74 32GB AffarlEkE »
o —{EEffH5ETE © D-Sub ~ DVI-D 2 HDMI
. Y=L

o SCIER A ATEE 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @

30Hz fEHTFE) HDMI 1.4
o B SPR 1920x1200 @ 60Hz fEHT R DVI-D
o HRE PR 1920x1200 @ 60Hz fEHT ) D-Sub

o IRGEAH HDMI 1.4 #5238 (A HDMI Bifids) 1
Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) * xvYCC Jz HBR (/&1L

TUAE)

o 1E& DVI-D F HDMI 1.4 ;#EZEA) HDCP 1.4

« ZIEEA DVI-D K HDMI 1.4 S#EZRA) Full HD 1080p B

(BD) ##/

« 7.1 CHHD Hil &N EIR#E (Realtek ALC892/897 TS

) YIeE
. SRZEM IR
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LAN « PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
o Realtek RTL8111H
o STIRHERE AN
o TIRER FERE
o 1R LAN fE1R ]
o 1% 802.3az EEE HTRE 2 KNS
« 1% PXE

£mEiR /0 o 1xPS/2 ¥ EREERR
o 1xPS/2 SR H R
o 1x D-Sub ;EEEH
« 1xDVI-D j##EH
« 1x HDMI Bz
« 2xUSB 2.0 IR (SCHERFERE)
o 1xUSB3.2Genl CJHELHEHR (IIFEFENRE)
o« 4xUSB3.2 Genl MR (IFFFERTE)
o 1xRJ-45 LAN ;##E » & LED (ACT/LINK LED F2 SPEED
LED)
« HD FHUEFL - BRESHA AT BRIV, 28 5

BERE o $R{it 4x SATA3 6.0 Gb/s #5258 » S #% RAID (RAID 0 ~ RAID
1~ B RAID 10) ~ NCQ ~ AHCI [ Bk *
*M2_2 Jz SATA3_3 HF1EE o WISRAE—EIEEBEHIH > Hith
HEEm -
o 1x Ultra M.2 f (M2_1) > 328 M Key 2 2242/2260/2280
M.2 PCI Express f5#H (5 A]3E Gen3 x4 (32 Gb/s))
A (FCf# Matisse ~ Picasso ~ Summit Ridge * Raven Ridge
J Pinnacle Ridge ) B({1F Athlon A% APU IR » f i n] i
Gen3 x2 (16 Gb/s)**
7 FE NVMe SSD 1F AR
o STRFEEE U2 B
o 1xM.2 i (M2_2) > 328 M Key #! 2230/2242/2260/2280
M.2 SATA3 6.0 Gb/s T

167



168

58

BIOS IEE

{ESE

« 1x COM EEHRHESH
. 1xTPM Bt
« 1x %5 LED Kl \HESt
« 1xRGBLED Bkt
* RSB 12V/3A » 36W LED {5/
« 1x A4k LED HE#t
* MRS 1E 5V/3A 0 15W LED {50
+ 1x AMD J#l5 LED #ESf
* AMD J#l5 LED HEEF LED SEARR AL 3A (36W) I E#F
5 ARBIERE -
« 1xCPU A #25H (4-pin)
* CPU JAl R #2H S i f i 1A (12W) JARIIZEH) CPU R °
o 1 x PR R EEEE (4-pin) (5 EAU LG HUE EH))
* QIR 3-pin 5% 4-pin AURE A > 7] EHEHEH CHA_FAN1 °
o 1 x HEEREFTETH (3-pin)
o 1x24 pin ATX BEFFEH
« 1x8pin 12V BEFEH
o 1 x TR AREEEA
« 1x AMD LED Jl/ USB HEgt
« 2xUSB2.0 HEt (371% 4 {E USB 2.0 i) (LIBHE
RE)
o 1xUSB3.2 Genl #El (374% 2 {fl USB 3.2 Genl HfiHE )
(HIREFENRE)

« AMI UEFI Legal BIOS &% &5 GUI 7 %
o X THEREANA

« ACPI 5.1 &I B EhBfH%

o RGP

« 4% SMBIOS 2.3

« DRAM EFE% B

« CPU /B3R H

. CPU /H¥7% M FHELHEE T

o CPU /H&EFE EUS

« CPU /H&3% 5% BT P2

o FEBEEIPE : 412V ~ 45V ~ +3.3V ~ Veore

o Microsoft®” Windows® 10 64-bit
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B . FCC~ CE
« ErP/EuP ready (ZHELfff ErP/EuP ready FEIR{LIERS)

* QT EanEM &R 35 EEAPIRIAEG, + http.//www.asrock.com

A RS ALERE - AR REEEAE SRR T - Eorh AT RS BIOS HIHTRE ~ R

HH B IR AT B 1 7T R e YA LB - REAE T RE B 7 B R AR HIREE 1 - E
B EEGH BRI REEERIGE - EIERTTEISEEERR R - # T
I B SRR E R T RER E R T A BT © o

{li:ny
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1.3 BRERTE

El pIEERR e R T2 - EBHREE RN - BBk TERS - BRE
BRARIEETERT L - kiR THARL o

W W

Short Open
B CMOS PR FHRE © 1EPR CMOS
(CLRCMOSI1)

- 2-pin i BHRY : THEX
(GE2ME1H » WHE18)

TR CLRCMOS! 5% CMOS FIRTE F} o 25 EERR Je Bk A 2 MU THR 3%
TE > FRFCRAPAERSER » BT EIRALIE SRR IRAR o TR 15 Mtk > FBIEA
BI#RIERE CLRCMOS1 /Y pin FEREEHT 5 7 o it » 35N EAEHEHT BIOS #37 AINE
& CMOS © # AT T BIOS #37 BINEFR CMOS » RILAZESE EFTRRE A7 - 28
FRICEITIERR CMOS BYFRIRBARE - F51EE - HATERUL CMOS EHhiEA i i
S~ HI - R B F  THER AR © 3R L TEIRRR CMOS R H T gk
M
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1.4 IREBFETRIZEE

WREHES RELTE TR © FHNTHANEETES Lk St RIZFA L - NFBIRIEETE
et Rt GA L » RE B BOR X MR Z 1R

SR HER PLED: ARG LU B SIS

PLI

Tusrv L AoBEIRRER - ERHIRRAR
AR T Bt o
Ol e M A

RESET# I

(9-pin PANEL1)
(FEZHEE 15 > 9% 13)

HDLED-
HDLED+

Q PWRBIN ( THE M ) :

AR RA AT _EATFEIRFARA o 1520 (1 AR R FARARARA R A AR R 77 2C

RESET (E£X B H ) -
B AT _E A ERR AR o IR B AR TIE H RS » T
AR BARAEN AT EHTRBI RN -

PLED ( %3t /% LED) :

R RGRATER_LATFEIRRETE TS o RAAIEEE(ERF - JE LED G5EtE » 7%
A S3 MEARARTERT » LED AN © AHEEA S4 [ERIXRESK IR (S5) 5 -
LED G5 °

HDLED ( AT g% #+ LED) :
LR AR _EHIREIEEB) LED © fEREIE TR A B FIBF » LED &%
o

BRERAHTEIRAR S & 1A © BlEHAEHE 3 252 A IRFAR ~ EaeFARd - ElR
LED 5B LED ~WIW\ R FMSEEHAR R AT AR A E R B I S
R EAE iR B ST B IERERATT
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I LED BRIV \HEst SPEAKER  ZAHSHERTEIE LED Kbl
(7-pin SPK_PLED1) oot WEEEE RS o
(FE2ME 1 E W 14) sy |
Olo[o
1 (I) @]
PLED+
PLED+
PLED
Serial ATA3 F0H o [ Y, AEVUAH SATA3 HEBHE SR IER
(SATA3_1: 2 2 EESEEN SATA TEHER -
H2ME L E > R 12) & S BELE 6.0 Gbls WEHEE
(k) ;| $| 2 o
(SATA3_2: E E *M2_2 . SATA3_3 H:F5E
0= I=v

HZEE 1 E R 1)
()

(SATA3_3:

AE2EE L HE R 9) (
(SATA3_4:

2B 1 E  fRHE10)
()

8 o AARAE—EIELER
o HAihiGErie o

AMD LED fil/5 USB #Egt
(4-pin USB_7)

GND
Pt

L HEST A EH AMD SR3 BL
ENgS |- USB $25H -

(2B 1 H - s -
1
USB 2.0 HE#t N FERI EEE IS o
(9-pin USB_3_4) i & USB 2.0 HESH ] 1R R
GR2HEE 1 H » a9k 16) {ELEEHE o
(9-pin USB_5_6)
GR2HEE 1 H » w9k 17)

p-
USB_PWR
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USB 3.2 Gen1 HEt e HERR EE (A - %
(19-pin USB3_67) oo s O[Op ma e ssmxe USB 3.2 Genl HESHE AT S IR
(RERB LR sE7) | ooiQgrerer (HERS -
nin o o 1[G ooy
AR B AR ND s AHESHE R R AL E
MIC_RET

(9-pin HD_AUDIO1)
(FE2HE 1 H - Rk 23)

ERTHRE -

Q 1. [N E AR SR E A E A N E A (Jack Sensing) » {E#¢ ERIEIMRIRAAE
1% HDA 7 REIEREELF o FE R F M KRR F M L LERH o
2. HEEH ACT 97 HAREINR » FFZIELL T B SE R R R & A, -
A. # Mic_IN (MIC) :##% MIC2_L °
B. % Audio_R (RIN) i##% OUT2_R H/¥ Audio_L (LIN) ###% OUT2_L °
C. f5##l] (GND) i## £ #2Hl (GND) °
D. MIC_RET J; OUT_RET {£{} HD E7REIRIEH o B FEEAC™ 97 HFREIR
Wit
E. BRI AIZ 50 /8 » F5RT{E Realtek FEHEHT 1T FrontMic) FE4AEE

THREER -

A 2 B FAN_SPEED_CONTROL P 1 R R e 45 22 L 5
(4-pin CHA_FAN1) C”:‘;,:“kf:i;‘i% B » il U SR AR R et SR
(FH2RE 1 H - w9k 24) GND

(3-pin CHA_FAN2)
(FESHH 1 H - Wi 15)

FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
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CPU Jal 3 #5H FAN_SPEED 2 =E BEH D 4-Pin CPU JEUT

FAN_VOLTAGE_CONTROL

(4-pi1’1 CPU_FAN1) GND FAN_SPEED_CONTROL ( ﬁ%m% ) 1E0H o %{Eg—[—%
(GE2HEE1HE S 3-Pin CPU BT » FBEZE
Ak 2) 1234 Pin 1-3 °

ATX B JFHETH A F RO —fH 24-pin

(24-pin ATXPWR1)
(GE2HEE 15 - ko)

ATX BIREEGE - FE{HEA 20-
pin ATX ZEJRELIER > FEHA
Pin 1 % Pin 13 °

ATX 12V E 5 8 5 A E RO —fH 8-pin ATX

(8-pin ATX12V1) vty 12V BEF#HETE L 4-pin
(H2ME1H B LUOO oo s ess - 266 A pin 1
K Pin5
FEAsE e I COM1 HESH S R FE 5 8

(9-pin COM1)
(GEZBE 1 HE - fWHE19)

IR o

TPM S TR R R T A1
(17-pin TPMS1) (TPM) b » TR B T7 4

(RH2R 1 H > #2320 ﬁﬁﬂﬁﬁﬁﬁﬁf | WD R
%% o TPM Al thAH LK

&~ (RS e E T
BRI -

GND
+3VSB
LADO
+3V
LAD3
PCIRST #
FRAME
PCICLK

—10
—1O
—10

GND O
O

o

o

18

GND
SERIRQ #
S_PWRDWN #
LADT —]
LAD2 —{
ano —o

SMB_CLK_MAIN —

SMB_DATA_MAIN —
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RGB LED #E$f
(4-pin RGB_HEADER1)
(F2HHE1E W21

12V G R B

RGB LED #E#T A4z RGB
LED ZEFRAR » AT &
%7 LED HHEAZUR -

L ENR Y AR .
RGB LED % > 7 RIFART it
Aok -

* BARE AR RS A FEAMRRFA -
HE =

AJ%EHE LED HESt
(3-pin ADDR_LED1)
(GEBRE 1 E - Wk 22)

1
GND
DO_ADDR

vouT

LEHEST A SR T R i 7 i
FEZfE LED S vl FE 4k LED
JERAR

L E RN ST S o
%4 LED s 2 RIESRT it
A -

* BRFETETESAUREMER A - £
25415 -

=
i

AMD FAN LED #E&t
(4-pin AMD_FAN_LED1)
(FHEZHE 1 E » WIE5)

12VG R B

AMD FAN LED HES|H Y ELEz
AMD HEL R BEMTH) RGB LED
JERAR o SELER T ERE
K TE LED BREAGUR -

EE RO ET RS
FAN LED 4% > 3 RIS4AF it
Ak -
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Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

¢ Bentuk dan Ukuran Micro ATX

¢ Desain Kapasitor Solid

e Soket AMD AM4
¢ Desain Digi Power

¢ Desain 10 Fase Daya

e AMD Promontory B450

¢ Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

¢ 4x Slot DIMM DDR4

e CPU seri AMD Ryzen (Matisse) mendukung DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, memori tanpa
buffer*

e CPU seri AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) mendukung DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC,
memori tanpa buffer*

e CPU seri AMD Ryzen (Picasso) mendukung DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, memori tanpa buffer*

e CPU seri AMD Ryzen (Summit Ridge) mendukung DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC,
memori tanpa buffer*

e CPU seri AMD Ryzen (Raven Ridge) mendukung DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 non-ECC, memori tanpa
buffer*

* Untuk CPU Seri Ryzen (Picasso dan Raven Ridge), ECC hanya
didukung dengan CPU PRO.

* Lihat Daftar Dukungan Memori di situs web ASRock untuk
informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)

* Silakan lihat halaman 22 untuk table dukungan frekuensi memo-
ru non-XMP AMD. Untuk rincian selengkapnya, silakan lihat QVI
di situs web ASRock.

¢ Kapasitas maksimum memori sistem: 64GB

¢ Mendukung modul memori Extreme Memory Profile (XMP)

¢ 15u Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM
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Slot Ekspansi

Grafis

CPU Seri AMD Ryzen (Matisse, Summit Ridge, dan Pinnacle
Ridge)
¢ 1x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:x16 mode)*
¢ 1x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:x4 mode)
CPU Seri AMD Ryzen (Picasso, Raven Ridge)
¢ 1x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:x8 mode)*
¢ 1x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:x4 mode)
CPU Seri AMD Athlon
¢ 1x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:x4 mode)*
¢ 1x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:x4 mode)

* Mendukung SSD NV Me sebagai disk boot
¢ 1x Slot PCI Express 2.0 x1
o Mendukung AMD Quad CrossFireX" dan CrossFireX"™

e Grafis AMD Radeon™ Terpadu Seri Vega dalam APU Seri
Ryzen*
* Dukungan sebenarnya mungkin beragam berdasarkan CPU
e DirectX 12, Pixel Shader 5.0
¢ Default memori bersama 2GB. Memori bersama maksimum
mendukung hingga 16GB.
* Memori bersama maksimum 16GB mengharuskan memori
sistem 32GB terpasang.
¢ Tiga pilihan output grafis: D-Sub, DVI-D, dan HDMI
¢ Mendukung Tiga Monitor
¢ Mendukung HDMI 1.4 dengan resolusi maksimum hingga
4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz/(3840x2160) @ 30Hz
¢ Mendukung DVI-D dengan resolusi maksimum hingga
1920x1200 @ 60Hz
¢ Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimum hingga
1920x1200 @ 60Hz
¢ Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc),
xvYCC, dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI 1.4
(memerlukan monitor yang kompatibel dengan HDMI)
¢ Mendukung HDCP 1.4 dengan port DVI-D dan HDMI 1.4
¢ Mendukung pemutaran 1080p Blu-ray (BD) Full HD dengan
port DVI-D dan HDMI 1.4
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Audio ¢ Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek
ALC892/897 Audio Codec)

¢ Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus

LAN ¢ 1 x PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
* Realtek RTL8111H
¢ Mendukung Wake-On-LAN
¢ Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
¢ Mendukung Deteksi Kabel LAN
¢ Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
¢ Mendukung PXE

1/0 Panel ¢ 1x Port Mouse PS/2
Belakang ¢ 1x Port Keyboard PS/2
¢ 1x Port D-Sub
¢ 1xPort DVI-D
¢ 1xPort HDMI
e 2x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)
¢ 1x USB 3.2 Genl Port Tipe C (Mendukung Perlindungan dari
ESD)
e 4 x Port USB 3.2 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD)
¢ 1 x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)
e Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon

Penyimpanan ¢ 4 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0,
RAID 1, dan RAID 10), NCQ, AHCI dan Hot Plug*
* Lajur berbagi M2_2 dan SATA3_3. Jika salah satunya sedang
digunakan, maka yang lainnya akan dinonaktifkan.

e 1 x Soket Ultra M.2 (M2_1), mendukung modul M Key tipe
2242/2260/2280 modul M.2 PCI Express hingga Gen3 x4 (32
Gb/s) (dengan Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge
dan Pinnacle Ridge) atau Gen3 x2 (16 Gb/s) (dengan Athlon
Seri APU)**

** Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
** Mendukung Kit ASRock U.2

¢ 1 x Soket M.2 (M2_2), mendukung modul tipe Kunci M

2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6,0 Gb/s
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B450M Pro4-F R2.0

Konektor ¢ 1x Header Port COM
¢ 1x Header TPM
¢ 1 x Header LED Daya dan Speaker
¢ 1x Header LED RGB
* Mendukung total Strip LED hingga 12V/3A, 36 W
¢ 1 x Kipas Header LED AMD
¢ 1x Addressable LED Header
* Mendukung total Strip LED hingga 5V/3A, 15W
* Kipas Header LED AMD mendukung LED strip dengan
pemuatan maksimal 3A (36W) dan panjang hingga 2,5M.
¢ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
¢ 1 x Konektor kipas chassis (4-pin) (Kontrol Kecepatan Kipas
Pintar)
* CHA_FANI dapat mendeteksi otomatis jika kipas 3-pin atau
4-pin sedang digunakan.
¢ 1 x Konektor kipas chassis (3-pin)
¢ 1 x Konektor Daya ATX 24 pin
¢ 1 x Konektor Daya 8 pin 12V
¢ 1 x Konektor Audio Panel Depan
¢ 1 x Header USB Kipas LED AMD
e 2x Header USB 2.0 (Mendukung 4 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)
¢ 1 x Header USB 3.2 Genl (Mendukung 2 port USB 3.2 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

Fitur BIOS e AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
* Mendukung “Plug and Play”
e ACPI 5.1 kompatibel dengan aktivitas pengaktifan
* Mendukung jumperfree
e Dukungan SMBIOS 2.3
¢ Multipengatur Voltase DRAM

Monitor Per- ¢ Sensor suhu CPU/Chassis
angkat Keras ¢ Takometer Kipas CPU/Chassis
¢ Kipas Hening CPU/Chassis
¢ Kontrol multikecepatan Kipas CPU/Chassis
¢ Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, Vcore

(01 e Microsoft®” Windows® 10 64-bit
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Sertifikasi e FCC,CE
¢ Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengatu-

A ran pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat
bantu overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau
bahkan mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya
apa pun menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan
kerusakan karena overclocking.
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Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

US.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

C

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710
Phone/FaxNo: | 1.909-590-8308/+1-909-590-1026

hereby declares that the product

Product Name : Motherboard
Model Number : B450M Pro4-F R2.0
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: E{N"’/

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:
Motherboard

(Product Name)
B450M Pro4-F R2.0 / ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

O EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
EN 55032:2012+AC:2013 Class B EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-2:2014

O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 60950-1 : 2011+ A2: 2013 0 EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

(EU conformity marking)

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)
Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

>

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
November 13, 2020
(Date)

P/N: 15G062259000AK V1.0
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